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T56/TL866II

1.Apercu du programmeur

1.1 Parametres matériels du programmateur

Il s'agit d'un programmateur professionnel trés rentable, fabriqué par un processus SMD a haute densité, une interface d'opération

unifiée, facile a utiliser, une fonction compléte, un fonctionnement fiable du programme d'application, un code super petit, une

vitesse d'exécution plus rapide, un menu multi-langue. Systemes d'exploitation supportés : Systeme d'exploitation
WINXP/WIN7/WIN8/WIN10.

1.1.1

Parameétres du XGecu T56

Note : Assurez-vous d'utiliser le cable USB original, si vous utilisez un HUB, il doit étre de haute qualité.

1.1.2

Structure PIC32MZ MCU 32 bits 200MHZ + Xilinx SP6 FPGA, transmission USB2.0 HS 480MHZ
Volume : 12,9cm x 8,5cm x 2,9cm

Conception 10 de 56 broches de conducteurs puissants. Fréquence de fonctionnement maximale de 50MHZ pour toutes
les broches, fiabilité extrémement élevée.

Interface ISP programmable en circuit 8P stable et fiable avec une longueur de fil de plus de 40CM, communication
fiable & 25-45MHZ.

La fréquence d'horloge la plus élevée peut atteindre 40MHZ-50MHZ pour la programmation en circuit de la série
25/EMMC.

Tension VCC 1.2-6.5V, 64 niveaux réglables, tension VPP 6.5-25V 64 niveaux réglables.Tension |10 1.2V-3.6V réglable
en continu. Protection contre les surintensités VCC 120MA-320MA multi-niveaux réglable en continu. VPP 120MA
protection contre les surintensités.

Consommation électrique : 5V <500MA. Consommation d'énergie statique : 180mA , Toutes les puces n'ont pas besoin
d'une alimentation externe.

Permet d'utiliser une alimentation externe 5V-5.5V 500MA.

Le programmateur dispose de plusieurs protections pour l'alimentation externe : protection contre la
surtension/protection contre l'inversion de la connexion/protection contre la surintensité de courant/sous-

tension.

La vitesse maximale de lecture-écriture peut atteindre 25-45 Mol/s.

Fonction d'auto-test ouvert, auto-test sur chaque broche de VPP/VCC/GND/IO

Convient aux développeurs et au personnel de maintenance, convient a la production de petits lots, permet de travailler

simultanément avec 4 programmeurs sur chaque ordinateur.

Parametres du T866I1 Plus

PI1C24 MCU 16 bits 32MHZ, transmission USB1.1 FS 12MHZ

Volume : 10cm x 6¢cm x 2.5cm

Conception 10 a 40 broches. Entrainement non complet, la tension de I'E/S n'est pas réglable.

Tension VCC 1,8-6,5V réglable sur 32 niveaux, tension VPP 9V-18V réglable sur 32 niveaux. Protection contre

les surintensités de 120MA pour VCC et de 100MA pour VPP.

Consommation électrique : 5V <500MA. Consommation électrique statique : 60mA. Sans interface d'alimentation externe.
Fonction d'auto-test, auto-test de chaque broche de VPP/VCC/GND/IO
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puces de petite capacité, permet de travailler simultanément avec 4 programmeurs sur chaque ordinateur.
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1.2 Puces et fonctions d'assistance au programmeur

1.2.1 XGecu T56

26 27 28 29 37 39 49 50 série ROM parallele, EPROM, EEPROM, Paged EPROM, Flash Capacité maximale 2GBits.
24 25 35 45 85 93 95 EEPROM série, supportant 25 puces FLASH : Capacité maximale de 2GBits

®  Support NAND FLASH : Capacité maximale de 256Ghits, les paramétres NAND peuvent étre personnalisés pour ajouter
de nouveaux modeéles de puces.

®  Support SPI NAND : capacité maximale de 8Ghits
Support EMMC/EMCP : Capacité maximale de 256GBits, support EMMC/EMCP pour le clonage a un
bouton, support de la programmation ISP.
Série de microcontrbleurs
Programmation de dispositifs logiques programmables GAL/CPLD
Prise en charge de I'outil VGA et de la programmation VGA ISP. Peut émettre un signal de test vidéo VGA/HDMI, lire
les parameétres de la télévision ou du moniteur, et programmer en circuit ISP.
®  Super performance 54/74F/LS/HC CMOS4000 series integrated circuit test, Peut tester le circuit intégré logique
commun, le résultat peut étre localisé au circuit de porte logique, table de vecteur logique personnalisable, peut
ajouter de nouvelles puces a la liste de support.
Supporte plus de boitiers DIP42/PLCC44/SOP44/QFP44/TSOP48 sur la base de TL866.
Support TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64/BGA100/BGA153/BGA162/BGA169/BGA221 etc.

1.2.2TL866II Plus

® 2627 2829 37 39 49 50 Series Parallel ROM, EPROM, EEPROM, Paged EPROM, Flash Capacité maximale 64MBits.
24 25 35 45 85 93 95 Serial Series EEPROM. Prise en charge de 25 puces FLASH d'une capacité maximale de 512 Mo.

Les puces NAND FLASH TSOP48 supportent jusqu'a 8Gbits, les paramétres NAND peuvent étre personnalisés pour
ajouter de nouveaux modeles de puces.

Série de microcontrbleurs

®  Programmation des dispositifs logiques programmables GAL
Test SRAM, prise en charge de la série commune 24 61 62 DS12 Test SRAM, prise en charge du test de la ligne
de données, du test de la ligne d'adresse, du test incrémental de la cellule de mémoire et du test de la cellule.
Test logique des circuits intégrés 54/74F/LS/HC de la série CMOS4000.
Peut tester les circuits intégrés logiques communs, le test peut étre localisé au circuit de porte logique, peut

personnaliser la table vectorielle logique.
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2. Installation du logiciel

2.1 Telécharger et installer le logiciel d'application

Téléchargez le fichier XgproVxxxx_setup.exe depuis HTTP://www.xgecu.com, et double-cliquez sur le fichier pour entrer dans
l'interface d'installation. Comme suit : (Le fichier d'installation contient le contenu de ce manuel.) Cliquez sur [Install] pour lancer
l'installation de l'application, et I'écran suivant s'affiche : Saisissez le dossier dans lequel vous souhaitez effectuer l'installation.
™ Xgpro V.03 Setup o e S
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Cliquez sur [Installer] pour lancer l'installation de I'application.

Cliquez sur [Installer], une fois le fichier installé sur le disque dur. La boite de dialogue d'installation du pilote USB s'affiche
automatiguement. Comme ci-dessous :

Device Driver Installation Wizard S0 L %' = o

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!
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Completing the Device Driver
Installation Wizard

Ths ciSveds wisrs susteiafully natalsd on s competer
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2.2 Installation du dispositif

Une fois l'installation ci-dessus terminée, connectez le programmateur au port USB et le systéme d'exploitation découvrira le

matériel comme ci-dessous : .

S R R
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Sétectionnez [Auto-instalt-Software}; cliquez sur le bouton [next], il s'installera automatiquement jusqu'a ce que l'installation soit

terminée avec succes.
(Note : Dans ce processus, le pilote va modifier le registre. Si le logiciel de pare-feu est installé, veuillez libérer ce logiciel.
Windows demandera également au pilote de ne pas avoir de visa numérique, confirmez et continuez l'installation).

Si l'installation automatique ne réussit pas, vous pouvez également choisir d'installer dans <de la liste ou de I'emplacement spécifié>,
les fichiers du pilote USB sont.

dans le répertoire d'installation (D:\xgpro\drv). Aprés l'installation, double-cliquez sur l'icdne du bureau et exécutez

le logiciel du programmateur. Prét a I'emploi.

2.3 Firmware FLASH Refresh

Lors de la premiére utilisation ou de la mise a niveau, il peut étre nécessaire de rafraichir le micrologiciel. Dans le menu principal
du logiciel, effectuez une opération de rafraichissement comme indiqué ci-dessous (Tools-Reflash firmware) :

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)

& o0 @ | 10,5, gy B e By, (REED) +i w5 @ %o B, o i
Select IC IC Information(No Project opened)
W25XE0AL @SOICS ‘ v‘ ChipType: EEPROM ChkSum: OxOFFO 0000

IC Size: 0x100000 Bytes ( 1048576 Bytes )

Set Interface

® ZIFsocket  C ICSP port m] Voo cirrent Imaxs. IP=RUlE ¥ @ c

Address |0[1/2[34(5/6[7/8[9]alB[c[DlE[F[ASci [ Al rouna
J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF o ¥25XB0AL #SOICE
3000-6010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF - e Newory Size : 0x001
3000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF P R Y108

J000-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

)000-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3000-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Please reflash firmware. Select: <main menu>--<tools>--<Reflash
)000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF l firmware>

J000-00BO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3000-00C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF TRE
J000-00EQ: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Je00-0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

3000-0110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-8120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

:006-mtLa. EE € €C £C CC ©C CC CE ©C CC O CC EC CF ©C CC -l
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| File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)

| Buon @ | O, B, B, &, @) Calculator(T) Paor B o
Select IC System Self-check n(No Project opened)
T v R
Set Interface
@ ZIF socket " ICSP port O Ve current Imax: Default | @
[ Address [0[1[2[34[5]6[7]8[9]A[B]c[D[E[F|AscH _\

J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00R0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00BO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00CO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00EO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0140: FF_FF _FF FF FF FF FF _FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FLasH | sTaTUS] Device.Info

S'il y a une erreur pendant le rafraichissement du micrologiciel, c'est souvent parce que le programmateur ne peut pas étre
réinitialisé pendant le rafraichissement et que le programmateur ne peut pas effectuer I'opération de rafraichissement.

La raison de l'erreur :

Ce probléme est généralement da a l'utilisation d'un hub USB externe. Veuillez ne pas utiliser de concentrateur externe lors du
rafraichissement. Veuillez connecter directement le programmateur au port USB de votre ordinateur pour le rafraichir. Si le
probléme n'est toujours pas résolu, essayez de redémarrer votre ordinateur ou effectuez |'opération de rafraichissement sur un
autre ordinateur.

3. Démarrage rapide

3.1 Préparation du matériel et sélection du bon modele de puce

Tout d'abord, veuillez vous assurer que le logiciel d'application du programmateur universel et le pilote USB sont correctement
installés. Ensuite, connectez le programmateur & votre PC a l'aide du cable USB. A ce stade, le témoin d'alimentation "POW" du
programmateur reste allumé et le témoin "RUN" s'éteint, ce qui signifie que la connexion est normale et que vous pouvez passer a
I'étape suivante.

(Si le voyant RUN clignote, cela signifie que le pilote USB est mal installé ou que vous n'avez pas installé le pilote du périphérique
USB).

Remarque : Veillez a utiliser le cable USB d'origine. Si vous utilisez un HUB, assurez-vous qu'il s'agit d'un HUB de haute qualité et
que la tension USB ne doit pas étre inférieure a 4,90V. Une faible tension est généralement causée par l'utilisation d'un cable USB
ou d'un HUB de mauvaise qualité, ce qui rend le programmateur instable.
Comme indiqué ci-dessous...

1) Cliguez sur le bouton [Select IC], la boite de dialogue de sélection du périphérique apparait.

2) Dans larecherche IC, tapez le modéle IC (par exemple W29C020C)
6
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T56/T4j%@lélectionnez le bon modéle. Note : @PLCC32 @TSOP32 se référe au boitier IC, aucun : boitier dual-in-line.
5) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].

6) Note : Montrer que le programmateur est connecté

B X ety
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)
& Qe | O, W, B, o o [ Eo0) (0 Ruon B o [

Select IC IC Information(No Project opened)

ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03FC 0000
w2sc020C (@) | - IC Size:  0x40000 Bytes ( 262144 Bytes )

Set Interface o

@ ZIF socket € f (mR( I Vec current Imax: [Defauilt j" ® ts €

Address [0[1]2[3]4[5[6[7[8]9 [ AlRhGhababalocsn ! ol

Select Device

J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

Search Device Manufactory
J000-0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI SO AR —

29 cozo ] 2 ] T —
J000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

3000-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI  Type

J000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI @ ALL

9000-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI (" ROM/FLASH/NVRAM
9000-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI | ( MCUMPU
3000-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI | ( PLD/GAL/CPLD

(" SRAM/NVRAM
1000-0080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI s
(" NAND

J000-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
3000-00R0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
J000-00B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
J000-00CO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
3000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
J000-00E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
J000-00F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
J000-0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
3000-0110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

3000-0120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
J000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

RANEOND IC Total: 16666 Z
9000-0140: FF_FF_FF_FF_FF_FF_FF_FF FF_FF Fl [ seect | Cancel
__FLaSH/ Device.Info
Options IC Config Informaton
Pin Detect [ Check ID E UIT-Drotect perore
] Erase before protect after progt

] Verify after ] Auto SN_N
[ Skip Blank  Addr.R:® ALLC Sec
[ Blank Check  0J0000¢ ->0003FF

Ready

3.2 Lire et sauver

Apres avoir sélectionné le Cl dans la section 3.1, les étapes
1) Cliguez sur le bouton [Read] de la barre d'outils et la boite de dialogue Chip Read apparait.
2) Dans la boite de dialogue Lecture de la puce, cliquez sur le bouton [Lire].
3) Lisez ce qui est terminé, puis cliquez sur le bouton [Back].

4) Cliquez sur le bouton [Enregistrer] de la barre d'outils (vous pouvez également sélectionner "Fichier-Enregistrer” dans le
menu principal), saisissez le nom du fichier pour I'enregistrer.
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File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)
B o0 B | O, B, By Bl (50 @)+ i @ i ewn B, o
*Seleﬁl IC Information(Ne Project opened)
ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03F9 BSAE
‘ W290020C J P vpe um:
IC Size: 0x40000 Bytes ( 262144 Bytes )
Set Interface
((-‘ ZFsocket  C I1CSP port [ ICSP_VCC Enable ‘ Vee cumrent Tmaxe. P2RUE =1 @ g g © 158t
A errrrrrrrrnreresrne s e
Genenal Information 1 Programwer Connected.
Manufactor : WINBOND
IC Type : vescozoc
BLgorithm : Flash SBits
Parameter : Flash Size: 262184 byces ReadRange w29c020C Location in Socket
FLASH Start Adt:  ececee End Adr:
Adapter Information -- NONE
Read successful ! Save Log
i Detected Fassed
0 0x D445
Reasing FLASH . Sucoeered Time : 2609m
o Prisnect
I
e Read BACK |
| (2] o
__FLASH_Davice Tnfo
~Option IC Config Informaton
] Pin Detect Check ID H UIT-Drotect berore
¥ Erase before protect after progr
M Verify after [ Auto SN_N
/] Skip Blank ~ Addr.Re® ALLC Sec
[ Blank Check 04000000 ->0003FF

i
Default Programmer (1): TL&66II-Flus
Ready
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3.3 Programmer une nouvelle puce

Aprés avoir effectué les étapes de la section 3.2

1) Cliguez sur le bouton [Charger] pour faire apparaitre la boite de dialogue Ouvrir un fichier.

2) Sélectionner le fichier de données a écrire (Test.BIN)

3) Cliquez sur [Open], la boite de dialogue des options de chargement de fichier apparait.

4]

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(l)

Options

Pin Detect
Erase before
Verify after
Skip Blank

Check ID
[ Auto SN_N

IC Config Informaton
I¥] UTT-Drotect berore

O protect after progi

Addr.Rz® ALLC Sec
[ Blank Check  0J50000¢ -I0003FF

6” W s DAUTU s"‘ﬁcmzcx( @mm{ E\‘mmﬂ( {gﬁ:‘gj} +ion @rm {!E!} @ ssour E‘cmu ey
elect IC IC Information(No Project opened)
R~ | \ ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03F9 BSAE
3473 Open X
Set Interfa
® ZIF soch + « Xgpro > UserData v | L O 1% "UserData"
Genenal Inf Zﬂé’,\' ﬁﬁiﬂﬁ—% = o il |
Manufactor E;ﬂ%ﬁ?ﬁ 2 gﬂj{ @ESZE'HH ;;Iég!
IC Type
Povemoton | HERA - TesTBIN @) 2021/2/7 14:36 BIN X
3D 5
Adapter Inf .
] B wm
( =@
© S
¥ T
b ER
W =m
£ Windows (C)
1 ~ Data (D2)
& o v < >
M (N): TESTBIN | Al Files(*.) v
e 7o ik
FLASH Devire Tnlfo

4) Selon les paramétres par défaut, cliquez sur [OK], a ce moment le contenu du fichier a été chargé dans la mémoire tampon de

l'ordinateur.
File load Options X
File Format Load mode
— (¢ BINARY Normal ﬂ
(" INTEL HEX
From File Start Addr(Hex): 00000
TO Buffer Strat Addr B 00000
To Region (HEX)
¥ Detault
? Fli ;SH Clear Buffer when loading the file

| Clear buffer with default

[~
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g)r’@ﬂaﬁa@?gur le bouton [PROG], la boite de dialogue de programmation de la puce s'affiche.

6) Cliquez sur [Programmer] pour commencer a programmer la puce. Si aucun message d'erreur n'apparait, cela signifie que la
programmation a réussi.

Xgpro v10.75
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(l)
& [ savE ‘Dmrm 1 - KE%M @mmv | +un A 2 {PROG. {@E @ amonm .:m:u =
~Select IC 5 IC Information(No Project opened)
W29C020C j ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03F9 BSAE
IC Size: 0x40000 Bytes ( 262144 Bytes )
Set Interface
(G ZIF socket ¢ ICSP port [J 1CSP_VCC Enable Veo current Imax: Default :,v ® 8 Bits ( 16 Bits
~
Genenal Information

Manufactor : WINBOND
IC Type : W23C020C

Algorithm : Flash 8Bits _

Parameter : Flash Size: 262144 b

Program Range<l wzecozeC ——— ~Location in Socket
Start Adr: End Adr:
Adapter Information - NONE FLASH 00000000 D003FFFF
Programming ...Succeeded Save Log
[Pins Detected Passed!

D: 0 DA 45 ... OK!

Erase ..Succesded. Time: 0187 S

Protection Disable. ... OKI

Programming FLASH .. Succesded. Tims : 218ms
verifing FLASH . Succesded. Tine : 47ms
Frogramming .. Succesded

— || =
ZIF40

ZIF40

6—4 Program | BACK |

Remarque : Si vous devez programmer d'autres puces, remplacez la nouvelle puce et cliquez a nouveau sur le bouton [Programmer]

pour commencer une nouvelle programmation.Lorsque vous programmez par lots, vous pouvez appuyer sur la [barre d'espace] au
lieu de cliquer sur la souris.
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4. Deétails des fonctions du programmeur

4.1 Résumé du menu principal

Résumé du menu principal

Fichier Charger le fichier, Enregistrer, Rechercher, Aller &, Opération tampon, Quitter

Sélectionnez IC Recherche et sélection de Cl, détection de 25 flashs, ajout de ClI par I'utilisateur.

Projet Ouvrir le projet, Enregistrer le projet, Enregistrer le projet sous, Fermer le projet, Attribuer le projet,
Modifier le mot de passe

Dispositif Lire, Lire ID, Vérifier puce, Vérifier, Programmer, Effacer puce, Vérification a blanc, Numéro de série, Test,
Multi
Prog., vérification des blocs défectueux NAND, test des circuits logiques, outils TV/LCD

Outils Calculatrice, Auto-vérification du systéme, Remise a zéro du micrologiciel.

Aide Aide, A propos, Mise a jour en ligne

Langue Changement de langue, anglais, chinois, russe, polonais, allemand, espagnol, portugais, turc, tchéque.

Menu de clic droit Trouver la valeur hexadécimale ou la chaine de caractéres ASCII correspondante dans le tampon, les

. données, copier, coller, remplir,

Editer le tampon

enregistrer partiellement en tant que fichier TXT

4.2 Menu Fichier

[#3! Xgpro v10.75
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D)
Load File(O) Ctrl+O
Save(S) Ctrl+S
Copy Ctri«C [
Paste Ctri+V
Block Save As(S) txt
Define Block Ctrl+B
Fill Block(F) 3T
Clear current buffer(C) s
Clear all buffer(A)
L]
Find Ctrl+F 2
Find Next F3
Goto(G) ctrl+G °
Exit(9) :
® Chargement du fichier :
Charge un fichier hex ou un fichier binaire dans le tampon spécifié, la puce GAL charge le fichier au format JED.
®  Sauvegarder le fichier :
Sauvegarder le tampon actuel dans un fichier HEX au format hexadécimal ou dans un fichier BIN au format binaire.
Pour les puces GAL, il faut enregistrer le fichier au format JED.
® Note : Pour les microcontréleurs MICROCHIP, lors du chargement des fichiers HEX, les fichiers HEX générés par
I'environnement de développement MICROCHIP IDE sont chargés dans tous les buffers. Lors de la sauvegarde, tous
les tampons peuvent étre sauvegardés dans le fichier HEX, et il est entierement compatible avec I'environnement de
développement MICROCHIP IDE.
®  Sauvegarde et ouverture pour le fichier Bin, le défaut est Mémoire Flash + Mémoire EEPROM (si présente)
Pour le microcontréleur MICROCHIP, informations de configuration sauvegardées a Bin (classées par adresse Microchip)
® Vous pouvez utiliser les touches de raccourci ou cliquer avec le bouton droit de la souris dans le tampon pour invoquer les
fonctions du menu.
®  Pour obtenir plus de détails sur Fonction d'édition-->Editer le tampon
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4.3 Sélectionnez IC

Le menu est présenté ci-dessous :

* [#3! Xgpro v10.75

' File(F) Select IC(S) Project(P) Devi¢

: & v § Search and Select IC(S)
Sele 25 Flash Detect

! [— Add IC by user

4.3.1 Rechercher et sélectionner IC

T R LR E T SRR B ¥ RV LTN ] L

’ISeIect Device

Search Device Manufactory

| GREEN-ENGINE
GREENWICH

GTH

HITACHI

| ~Type HOLTEK

HOPEF IND
l (¢ ALL HULHONG GROUP
| " ROM/FLASH/NVRAM HYNIX

HULJIE
HYUMDAT
| " MCU/MPU ICE

ICHIC

|  PLDVGAL/CPLD ot

IESEMICON

I (" SRAM/NVRAM IHT

THTEGRAL

(" NAND INTEL

1S5T

| KHIC

EODENSHT

| LATTICE
LIHELGE

LINKSMART

| LITL0

LIZE

| LYONTEE

MACRONIX (MXIC

| MAZCOM

MAZWELL

| MICROCHIF memory

MITZUBISHI

MOSEL VITELIC

MIcrocHIP HSHINE

MTEON

Microchip Technology Incorporat IC Total: 16666

4.3.2 Détection automatique 25 Flash

MT-13 V]

Device

PICI1O0FZ00
PICI10FZ0Z
PICI1OFzZ04
PICI1OFZ06
PIC1OFzZz0
PICIOFZZ2Z
PIC1lzC508
PIC12C508 @B30ICE
PIC12C5054
PIC12C5084 @BS0OICS
PIC1lzC509
PIC12C509 @B30ICE
PIC12C5094
PIC12C5094 @BS0OICS
PIC1zCe71
PIC12CE71 BDFNS
PIC12CE7L BS0ICS
PICI1ZCA7E
PIC12CE72 [ADFNS
PIC12CE72 @B30ICE
PIC1ZCES1S
PIC12CES518 RBS0ICS
PIC12CES1S
PIC12CES519 @BS0ICS
PIC1ZCEET3
PIC12CE673 RBS0ICS
PIC1ZCEE74
PIC12CE674 RBS0ICS
PIC12F1822 BDIPS
PIC12F1822 RS0IC8
PIC1ZFS08
PIC12F508 @BMSOPS
PIC12FE08 BS0ICS
PIC1ZF509
PIC12FE509 BMSOPS
PIC12F509 @B30IC8
BTCAZFSIN

Select

Cancel

25 Flash détection automatique, pour 8 broches, 16 broches et VGA (T56) HDMI série 25 Nor Flash, note : beaucoup de puces ID

sont les mémes et les résultats ont plus d'un, donc vous devez sélectionner un modele précis dans les résultats.

Auto Search 25 Flash or VGA HDMI_ISP

function description Location In Socket

Only for 8/16 Pins or VGA_HDMI_ISP 2Sseries large
capacity Flash Memory. after detecting completely, Push <
Select > button to automatic selection

Pin Counts or VGA_HDMI_ISP
* 8Pins
(" 16 Pins
C VGA HDMI ISP

8P-16P: Place as figure
GA: any one of port

Model; I -
Manufactory |

Detect ‘ Cancel ‘

X
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4.4 Menu du projet

Le fichier de projet est créé pour une meilleure programmation par lots. Il s'agit d'un fichier qui enregistre toutes les données

actuelles de la mémoire tampon et les parametres de I'environnement de travail, y compris les informations sur I'appareil actuel,

les parameétres de toutes les options de fonctionnement et les parametres liés au numéro de série automatique. Il est pratique a

utiliser dans la production de masse quotidienne. Le projet peut étre configuré avec une protection par mot de passe, ce qui peut

protéger la sécurité du programme du produit dans une certaine mesure. Le menu est présenté ci-dessous :

| 231 Xgpro v10.75

| File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V)
|@uw @ Q D Open Project(O)

Select IC Save Project(B)
——  Save Project As(S)

Close Project(C)

Set Interface Project attrib(A)
@ ZIF socket Modify Password(K)

Sauver le projet

Apres avoir défini les parametres requis de la puce dans l'application, sélectionnez [Project] - [Save-Project], c'est-a-dire qu'un

projet est créé. Les informations du projet s'affichent dans la zone d'information de la fenétre. Cliquez sur [Save Project], tapez le

nom du projet et cliqguez sur OK, la boite de dialogue suivante s'affiche.

Project attribute

Basic Information

File PATH: D:\Xgpro\UsaData

Project Name: ‘ test

Device Type: ‘ W29C020C

Project Desc: ‘test

CRC 32bits: | 0x 7F7445B6
Create Time:| 2021-02-08 15:28 Modi: | 2021-02-0815:28

Password length<8: |****"‘***

Confirm password: | kst

[] Protected

X

Save

1) Le mot de passe peut étre vide, ce qui signifie que le projet actuel n'est pas protégé par un mot de passe.

2) Sile projet est mis en mode protection, le mot de passe doit étre saisi. Lorsque l'option "Protégé" est cochée, les données

pertinentes du projet ne seront pas modifiées. Certaines fonctions du programmateur sont désactivées.

Password X

Project is Encrypted!

Input PASS: |

OK | Cancel

14
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projet SRRt

Ouvrez un projet en cours, sélectionnez [Project] - [Open Project], sélectionnez le nom du projet dans la fenétre et cliquez sur OK.
Si un mot de passe a été défini pour le projet, la boite de dialogue suivante s'affiche. (Si aucun mot de passe n'est défini, le projet
sera ouvert directement).

Enregistrer le projet sous

Enregistrez le projet en cours sous un autre nom de projet. Reportez-vous a l'opération de

[Save Project]. Fermer le projet

Fermer le projet en cours. Passez en mode de programmation normal, fermez le projet et effacez les données

dans la mémoire tampon actuelle. Attributs du projet

Sélectionnez [Project] - [Project Attrib] pour faire apparaitre la boite de dialogue des attributs du projet. La boite de dialogue des

attributs du projet permet de modifier la description du projet et le mode de protection du projet. Vous devez saisir le mot de passe

Project attribute X

Basic Information

File PATH: [D:\Xgpro\UserData

L
Project Name: | test

Device Type: | W29C020C

Project Desc: |test

CRC 32bits: | 0x TF7445B6 _‘
Create Time:| 2021-02-0815:28  Modi: [ 2021-02-08 15:28 t

Protected Save | Cancel

Modifier le mot de
passe Réinitialiser le
mot de passe du projet

Modify Password X

Old Password: ‘www**

New password: ‘********

*******ﬂ

Save | Cancel

Confirm password: ‘

Conseils :
1) Des descriptions techniques précises permettent de distinguer un grand nombre de projets. Les modéles
d'ingénierie sont généralement utilisés pour la production en série.
2) Le fichier du projet a été crypté dans une certaine mesure, de sorte que le mot de passe du projet peut étre protégé
pour empécher la copie du fichier du projet. Dans une certaine mesure, il peut protéger les données.

3) Lors de I'enregistrement ou de I'ouverture des fichiers de projet, tous contiennent des informations de contréle CRC 32
bits, qui évitent de corrompre les fichiers de stockage ou

dautres ncertitudes: 15


http://www.xgecu.com/

Guide d'utilisation du logiciel Xgpro - www. XGECU.com

T56/TL866II

4.5 Menu Appareil

Cette fonction de menu est I'opération de programmation des puces, veuillez consulter la section 4.10 Fonction d'opération du

programmateur pour plus de détails Le menu est illustré ci-dessous :

Device(D) Tools(V) Help(H) Langu
Read...(R) J
Read ID(l) B
Verify (V)
Program(P)
Erase (E)
Blank Check(B) ]

Serials Number
Testing

Multi Prog.

NAND Bad Block Check
Logic IC Test

TV/LCD Tools

4.6 Menu Outils

Le menu est présenté ci-dessous :

Tools(V) Help(H) Language(l
Calculator(T)
System Self-check

Reflash firmware

4.6.1 Calculatrice

Il s'agit d'une calculatrice fournie avec le systeme Windows. Elle est pratique pour calculer différents formats lorsqu'on passe en

mode scientifique.

4.6.2 Auto-vérification du matériel du programmateur.

Remarque : Avant I'auto-vérification, veuillez retirer les fils de connexion du circuit intégré et de I''CSP sur la prise ZIF, le
programmateur appliquera VPP, VCC, GND a toutes les broches pour les tester en auto-vérification. Et tester le court-circuit
interne sur le courant (appliquer VPP VCC et GND sur chaque broche en méme temps). Si le Cl est sur la prise ZIF, peut
endommager le Cl. Une fois le test terminé, I'état de test de chaque alimentation est affiché dans la boite de dialogue.
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PR3 to-vérification sur TL866II Plus

SHORT

-Programmer Self-Check X
Self-Check Test Result
~
] Test VCC short protection...
VCC-—mmmmee- short protecion OK
Test VPP short protection...
VPP-enmmeee short protecion OK
v
If-Check Result Normal
’T‘ Cancel
4.6.4 autocontrdle sur T56
PIN ¥CC VPP GND IO SHORT PIN ¥CC VPP GND 10
1 v v v v | v 48 v v v v
2 v Y] v Y] | v A7 v v v) v |
3 v Y] v Y] | ) 46 v v v v |
4 v v v v | v a5 v v v v |
5 v v v v | v 44 v v v v |
6 v v v v | v 43 v v v v |
7 v v v v | v 42 v v v v |
8 v v v v | v 41 v v v v
q v v v v | v a0 v v v v
10 v Y] v Y] | v 39 v v v) v |
11 v Y] v Y] | ) 38 v v v v |
12 v v v v | v 37 v v v v |
13 v v v v | v I v v v v |
14 v v v v | v 3/ v v v v |
16 v v v v | v 34 v v v v
16 v v v v | v 33 v v v v
17 v Y] v Y] | v 32 v v v) v |
18 v Y] v Y] | ) k] v v v v |
19 v Y] v Y] | ") 30 v v v v |
20 v v v v | v 29 v v v v |
21 v v v v | v 28 v v v v |
22 v v v v | v 27 v v v v |
23 v v v v | v 26 v v v v
24 v v v v | v ELY v v v

17
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PIN ¥CC VPP GND 10 SHORT
J1 W v W v | v
J2 Y] v Y] v | W
J3 Y] - Y] v | ") |
Ja Y] - Y] v | ") b
Ja v - v v | v [
J6 v - W v | v [
J7I v - W v | v i
Jg v - v v | v i
[
1 i 3 (
POW([A.8Y-5.5V]: 4.93 - - I
10 3.3v: 3.29 - -
VCC 3.3v: 3.30 - -
YPP 12v:  11.73 - -
V¥CC Imax PROT: - -
¥PP Imax PROT: v - -
Diagniosis Result:
Normal

CHECK | EXIT
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PEBIR.flash du firmware

Reflash du firmware du matériel du programmateur. L'application est mise a niveau vers une nouvelle version.
Si le programme en FLASH doit étre mis a jour et reflasher, I'application demandera un reflash du firmware. Si aucun

rafraichissement n'est nécessaire, la fonction de reflash est désactivée.

Xgpro Programmer X

Please reflash firmware. Select: < main menu> --<tools> --<Reflash
firmware>

Cliquez sur <Outils-Reflash du micrologiciel> pour faire apparaitre la boite de dialogue suivante :

"Reflash Firmware X

Attention: Please carry on this upgrade operation on the
computer reliably, and guaranteed that computer's power supply,
and closes all other application software. In the hardware
upgrade process , If the computer to halt or the system power
failure restarts that possibly damages the programmer.

APP Version: V10.75
Hardware Type: TL866II-Plus
Current Firmware V04.2.123

Click <Reflash> to upgrade...

Reflash | Cancel

Cliquez sur le bouton <Reflash> pour commencer, la durée totale du reflash est d'environ 15 secondes. Cliquez sur <Cancel> pour
quitter le rafraichissement.

Note :
1. Veuillez ne pas utiliser de concentrateur USB externe lors du rechargement. Veuillez connecter directement le
programmateur au port USB de votre ordinateur. L'utilisation d'un hub externe peut ne pas permettre la mise a niveau de la

réinitialisation.

2. Fermez les autres programmes et assurez-vous que l'alimentation électrique de I'ordinateur est fiable !
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4.7 Editer le tampon

Le logiciel du programmateur peut modifier le contenu de la mémoire tampon, les fonctions communes sont les suivantes :

Définir le bloc
Bloc de remplissage
Copie

Bloquer I'enregistrement sous

Effacer le tampon
Trouvez

Trouver le suivant
GOTO adresse

4.7.1 Définir le bloc

Il existe deux fagons de définir le bloc :

La premiére méthode est la suivante : Appuyez sur le bouton gauche de la souris dans le tampon, déplacez la souris pour

sélectionner une donnée, puis appuyez sur le bouton droit de la souris, le menu suivant apparait comme ci-dessous :

Address |0/ 1]2/3]/4|5|6]7]8/9]|AlB/c|D|E|F|AScH l

-

J000-0000
J000-0010
J000-0020
J000-0030
J000-0040
J000-0050
J000-0060
J000-0070
J000-0080
J000-0090
J000-00R0
J000-00BO
Je0e-00CO
J000-00D0
J000-00E0

J000-00F0

Jo00-0110
J000-0120

J000-0130

J000-0140

J000-0100:

e
oF
44
84
42
57
EE
00
o1
00
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
01

00
00

00 00 EE ©1 00 00 DE 03
00 00 05 00 00 00 3C 00
00 00 9C 03 00 00 09 00
00 00 S7 00 00 00 58 00
00 00 57 00 00 00 58 00
00 60 6D 00 00 00 6D 00
00 60 03 00 00 00 6E 00
00 00 08 00 00 00 00 00
00 00 01 00 60 00 31 38
FE FE FE FE FE FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE
FE:FE|FE FE FE|FE:FE:FE
FE FE FE FE FE FE FE FE
00 060 00 00 00 00 60 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 60 00
00 00 00 00 00 00 00 00

00
00
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
00
00

00
00

D8
22
09
00
1B
84
14
00
30
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
00
00
00
00
00

00
01
00
00
00
00

mM M M M M MM W O O

00
00
00
00
00

00 00

00 00

00 00 7

00 00 u...X

Blea & . R

00 00
Copy
Paste
Block Save As(S)
Define Block
Fill Block(F)
Clear current buffer(C)
Clear all buffer(A)
Find
Find Next
Goto(G)

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

Ctrl+C
Ctrl+V

txt
Ctrl+B

Ctrl+F
F3
Ctrl+G

A

La deuxieme méthode est la suivante : dans le menu principal, cliquez sur le bouton [Fichier] pour sélectionner [Définir le bloc], ou

appuyez directement sur le raccourci clavier "CTRL + B" pour faire apparaitre la boite de dialogue suivante, saisissez |'adresse de

début et I'adresse de fin, puis appuyez sur OK pour terminer la "Définition du bloc".

.Block define

Les opérations de bloc suivantes peuvent étre effectuées sur les blocs de

données définis. Copier le bloc, Remplir le bloc, Enregistrer le bloc dans

Start Addr: |8

End Addr: |0

x|

X

Cancel
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"Remplir le bloc" consiste a remplacer toutes les données d'une adresse continue dans le tampon de code du programme par une

valeur fixe. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaitre le [menu de clic droit], et sélectionnez [Fill Block], la

Fill block

Region
(¢ FLASH

| A

Stard_Addr: 0x ‘00000059

End Addr: 0x |0000007F

I Value(HEX):

T

B
C

X

Format
@ BYTE ( WORD ( Tri byte

" DWORD Randoml

ok |

Cancel

D

Région tampon, la valeur par défaut est le tampon affiché dans la fenétre actuelle.

L'adresse de début et I'adresse de fin du bloc a remplir. La valeur par défaut est du début a la fin du bloc de données

défini si un bloc est défini. Si aucun bloc n'est défini, il s'agit de la région compléte du tampon actuel.

Valeur de remplissage, le maximum autorisé est de 4 octets. Si le format de remplissage est aléatoire, la valeur n'est pas

Format de remplissage, format par défaut : Si la puce est programmée en mode 8 bits, le mode par défaut est le

mode simple octet. Si la puce est programmée en mode 16 bits, elle est en mode double octet, vous pouvez

changer le format de remplissage que vous souhaitez.

B.
C.
pertinente.
D.
4.7.3 Copie

Aprés avoir défini le bloc, cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaitre le [menu de clic droit] et sélectionnez

[Copier], le contenu du bloc est alors copié dans le presse-papiers de WINDOWS. Vous pouvez également appuyer directement

sur le raccourci clavier "CTRL+C" pour terminer la copie.

Copiez les données de la zone A vers la zone B comme ci-dessous :

| ®Eed | o[ i |e]3[wls5[8]v[e[afalefcioia]ri]wsm ]1*.-:{
BREEED: FF FF FF FF . FF FF.FF FF. FF FF| FF, FF, FF FF FF FF .occiuicuncucann.
p@aEid: BC 16 R E6 BE MR Th TC FBR B MR D& A9 PC SD RF o Y TS |
waadYda: BY DB FS 3@ FO a1 Kb 53 59 03 CE A9 BF O} BT T .. .8 HEG...._.%
nERAiG: O B3 DB OB OF B8 YT WS 2A Ok BB BE K3 CE 2R OB .7 wEs. L.
oARand: BA CRE 28 51 95 CC D1 BY A 31 61 O BB OC A2 AR .(E(....l11a BL
aoAgso: (58 W89 96 ¥ 12 FF 59 BS FF FF ) FF FF FF FF FF [...p.w¥...
waERan:  FF | FF FF=EF_ FF| FF FF FF_ FF FF FF FE. FF FF FF FF ...oo.cieuno.on.
EReid: ; FEFF . FF [ 'Jrr FF:FF FF:FF: FF: BF FONFF FFOFF PP ..o oo oo
gEaeRo: | FFFF FF W FF FF FF FF FF FF FF '\ 'FF FF FF FF
UBEEOH: | FE EE EF EF FF FF FE EE EF EF FE¢F FE FE EF FE
wanaAt: | FFFF FF_FF_ FF| L 106 Ah EG BE U6 M TG FB 2R &E
ppaoia: [ D6 A9 20 5D BF DY DB FS 3@ FPU A1 AD 53 51 %3 CE
poONCo: | B9 BF U9 87 TR DA B3 OO CO-OF B6 7T NS A W BB|....7....

GEREDD: | B3 B3 CE DA @D B PR P23 51 05 CC D1 BY P 31 &1 C.oe. (HD....0%a
ORERCT: | BC 8A OC NP WG S0 18 D9 9B 7@ 12 77 59 BS[ FF FF ... BL[...p.u¥...
OAAFe:  FF FF FF FF FF, FF FF FF FF FF FF I FF FF FF FF FF oo ininnncnnnnn 3|

Note : Afin d'améliorer la vitesse de collage, le format de données du presse-papiers est un format binaire spécial pour ce

programme. Les autres applications WINDOW ne peuvent donc pas utiliser directement les données copiées dans le presse-

papiers par ce programme. Si vous souhaitez copier le bloc de données vers d'autres applications, veuillez utiliser la fonction de
fichier TXT [Block Save As].

Bloquer I'enregistrement sous
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V064 p866HZ sortir le bloc de données défini sous forme de fichier texte TXT, ce qui est pratique pour les concepteurs lors de la

programmation. Le format du texte est automatiquement organisé en 16 bits ou 8 bits. Méthode d'opération : Aprés avoir défini le

bloc, cliquez sur le bouton droit de la souris pour faire apparaitre le [menu de clic droit] et sélectionnez [Enregistrer le bloc sous].

4.7.4 Effacer la mémoire tampon
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Clear Current Buffer : efface le tampon affiché dans la fenétre actuelle de I'application.

Clear all buffers : efface tous les tampons de la puce avec les valeurs par défaut.

Find, Find Next

Fonction : Trouver la chaine HEX ou ASCII dans le tampon actuel.

Opération : Appuyez sur la touche de raccourci "CTRL+F" ou cliquez sur [Rechercher] dans le menu de clic droit, la boite de
dialogue suivante apparait :

'Find X

FIND: Find next |

Format Cancel ‘

(¢ HEX " ASCII

Tapez la valeur HEX ou la chaine ASCII que vous voulez trouver, et enfin cliquez sur le bouton "Find" dans la boite de dialogue.
Lorsqu'il y a une donnée hexadécimale ou une chaine de caractéres correspondante dans le tampon de code de programme, le
curseur sera situé a l'adresse du premier contenu correspondant et appuyez sur F3 pour continuer a trouver le suivant jusqu'a ce
gue le tampon soit complétement fouillé.

4.7.5 Adresse Goto

Fonction : Déplacer le curseur a I'adresse spécifiée dans le tampon actuel.
Fonctionnement : Appuyez sur le raccourci clavier "CTRL+G", ou appuyez sur le bouton droit de la souris pour faire apparaitre le
menu et sélectionnez [Goto], puis la boite de dialogue suivante s'affiche :

lGoto >

Goto Address 0x: m

OK Cancel

Tapez l'adresse, cliquez sur le bouton OK et le curseur se déplace sur l'adresse.

4.8 Options

Les options de réglage de la programmation sont indiquées ci-dessous.
Vous pouvez définir les options Utiliser le réglage par défaut pour la
production de masse, il n'est pas nécessaire de le modifier.

Options IC Config Informaton
Pin Detect Check ID ¥ UTT-Protect perore
Erase befare [] protect after progr

Verify after [ Auto SN_N
Skip Blank  Addr.Rz® ALLC Sec

L1 Blank Check - 0J00000¢ ->0003FF
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P 188ktection des broches

Avant de fonctionner, le logiciel vérifie automatiquement si les broches de la puce sont en bon contact. Dans la plupart des cas,

cela permet d'éviter les erreurs de programmation ou de lecture dues & un mauvais contact des broches.

Cas particulier de mauvais contact de la broche
Peurtisdnele de foveesxiaidétectien Brokhbrchsepsalitghouertaions basrestironiatrasont: demnehsasetmp@iemdnin Detect”
(s nredsasspane ueie eceelact g@vadrachne esitaendDansaie gasésistaneel cratio teledy ot heseme pesisibloaraletatiar si

detgtict éetibsa, et des erreurs peuvent se produire lors de la programmation. Ainsi, pour les anciennes puces, les broches

doivent étre manipulées avec précaution.
4.8.2 Effacer avant (programmation)

Effacez tout le contenu de la puce avant de la programmer.

Certaines puces n'ont pas de fonction d'effacement, cette option sera désactivée, par exemple : la plupart des puces 27Cxxx
sont des ROM OTP ou UVROM a usage unique. Ces puces ne sont pas effacables ou ne disposent pas de la fonction
d'effacement électrique.

Pour les puces des séries 24, 25 et EEPROM de la série 93, cette fonction est également désactivée lorsqu'il n'y a pas de
commande d'effacement spéciale. Cela signifie que ces puces n'‘ont pas besoin d'étre effacées et peuvent étre réécrites
directement. (Si vous devez effacer les données de la puce, vous pouvez écrire OxFF dans toute la mémoire de la puce).
4.8.3 Vérifier apres (programmation)

4.8.4 Skip Blank

L'opération d'écriture sera sautée pour les blocs de données FF, ce qui peut améliorer considérablement l'efficacité de la
programmation. Lorsque cette option est cochée, I'opération de vérification est également ignorée.

4.8.5 Vérifier I'identité

De nombreuses puces possedent une marque d'identification interne, dont le contenu est généralement composé de deux octets
ou plus : généralement, le premier octet est I'ID de fabrication, suivi du type de puce ou de sa capacité. Les différentes puces ont
des identifiants différents, cette option permet d'éviter la pose de puces incorrectes. Cette option permet de vérifier I'ID de la puce
avant de lire ou d'écrire. S'il est correct, continuez ; s'il est incorrect, arrétez. Cette fonction est facultative. L'option est activée par

défawt.les puces de méme type, elles ont des fabricants différents, mais peuvent étre programmées de la méme maniere. Par
conséquent, pour les puces qui ne figurent pas dans la liste de prise en charge, vous pouvez sélectionner d'autres fabricants de

puces de modele similaire avec la méme capacité de

programmation. Si I'lD est différent, avant de programmer, il suffit de décocher cette option [Check ID]).

4.8.6 Plage d'adresses

Vous pouvez définir la plage d'adresses de la puce de programmation, ce qui peut améliorer I'efficacité de la production en série.

4.8.7 Vérification a blanc (avant la programmation)
Sauf pour les UVROM de la série 27, il n'est généralement pas nécessaire de cocher cette option.

4.8.8 Auto SN_N

Reportez-vous a la section 4.10.7 Réglage du numéro de série.

4.9 Sélectionnez IC
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Eﬁﬁﬂé@é&#‘le bouton <Select IC> dans le coin supérieur gauche de l'interface du logiciel.

~ - ] - = Erase _
@ w0 Bsvr | D By B Blercer | +o v [ [ 2won
Select IC - 1 ~IC Information{No Project opened) -
ChipType: MCU/MPU  ChkSum: 0x0041 BEOD
| smesuicn 00r, | B o ousomres 15584 oyes ) + om0
Select Device -
: click select IC button
| Search Device ~Mamfactory —Device
I ‘ ATMEGAI6A ATHEGA16A BDIP40
| — | ATHMEGA16A4 @TQFP44
~Type ATMEGA16A BQFN44
ATMEGA1644 RBDIP40
& ALL ATMEGA1644 (@TQFP44
" ROM/FLASH. ATHMEGA164A [@QFN44
¢ MCUMPU Manfactory ATMEGA164PA @DIP40 ¥ IC model
- ATMEGA164FPA BTQFP44
ELDICALICETD) ATMEGA164PL BQFN44
" SRAMMVRAM ATMEGA1654 QTQFP64
 NAND ! ATMEGA165PL BTQFP64
- EMACENMCD N\ ATMEGA1684 @DIP28
\ ATHEGA1684 BTQFP32
" VGA/MHDMI ) ATHMEGA168A4 BMLF32
ATMEGA168PA BDIP28
| AT TQFP32
enter IC name HOTSBHLF o™
ATHMEGA1694  Q@TQFP64
ATMEGA169PL [TQFP64
ATMEL
Atmel Corporation IC Total: 26022
Select I Cancel |

Lors de la sélection, I'emballage de la puce doit étre correct. Parfois, les différents boitiers de puces ont des définitions de broches

différentes. Pour le méme type de circuit intégré, (aucun paquet n'est un paquet de puces DIP).

Si le boitier spécifique n'est pas répertorié, il suffit de vérifier la fiche technique du circuit intégré et de connecter directement les
broches correspondantes pour programmer.

4.10Fonction de fonctionnement du programmateur

4.10.1 Lire

Lire signifie lire les données de la puce dans le tampon. La fenétre de lecture peut étre différente selon le modeéle de puce. Par

exemple, pour la puce ATMEGA16L, cliquez sur le bouton [Read] de la barre d'outils et la boite de dialogue suivante s'affiche :

4 ‘
o ﬁﬁcrmcx EQLANK @‘J‘EMFY ‘1\ +

T ED inmn} R

] Chip Read APP Version: 10.75
-

ﬁ A \ ATMEGA16A
7 ¥ FLASH Start Ady:  eeeeeee

| | ¥ EEPROM

IV Config

[V LOCK Bit

End 4.

—Location in Socket -

‘ Read successful !

Save Log

Pins Detected Passed!

ID: 0x 1E 94 03 ...... OK!

Reading FLASH ... Succeeded. Time : 157ms
Reading EEPROM ...Succeeded. Time : Oms
Reading Config ...Succeeded. Time : 16ms

Read Lock bits ............ Elapsed time: 15ms
Read Finished!
l 7 =
K
Read | BACK

ZIF48

Tout d'abord, définissez la [Read Range], qui comprend [FLASH] [EEPROM)] [Config.] [LOCK Bit]. effectuez I'opération de lecture

sur la puce entiere. Cliquez sur le bouton [Read] pour commencer a lire les données de la puce, note : si la puce est cryptée, les
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dbhABEBHRIES sont invalides.
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E—pﬁﬂﬂﬂ\WEGA [LOCK Bit bytes] en configuration, les données sont lisibles qu'elles soient cryptées ou non). Apres la lecture, le
temps de lecture des différents tampons est affiché dans la liste d'information.

Remarque : en général, I'opération de lecture ne signale pas d'erreur. Si vous voulez vérifier si les données lues sont correctes,
vous pouvez utiliser la fonction [Verify]. Veuillez consulter les instructions de vérification pour plus de détails. La valeur de I'ID de la
puce sera vérifiée par défaut avant I'opération.

4.10.2 Programme

Charger le fichier de données dans la puce du programme
Cliquez sur le bouton [PROG.] de la barre d'outils, la boite de dialogue du programme de puce s'affiche comme ci-dessous :
Prenons I'exemple de W29C020, la

programmation normale est indiquée
Chip Program APP Version: 10.75

Program Range W29c020 Location in Socket
FLASH 00000000 0003FFFF

i

Programming ...Succeeded Save Log

Fins Detected Passed!

ID: 0x DA 45 L OK]

Erase ..Succesded. Time: 02035

Protection Disable......OK!

Programiming FLASH .. Succesded. Time : 187ms
Werifing FLASH ...Succeeded. Time : 47ms
Programming ...Succeeded

RUADHARAARURHARE
gruannrannaeanan

il
il

ZIF40

Program BACK

ci-dessous :

®  Pour la plupart des puces, le programmateur vérifiera automatiquement pendant le processus de programmation. Il
s'arrétera immédiatement si une erreur est trouvée.

®  Sil'option [Auto SN_N] est cochée, le numéro de puce dans le tampon sera automatiquement incrémenté en
fonction du réglage aprés la programmation.
Pour garantir I'exactitude des données de programmation, il est conseillé de vérifier I'option [Vérifier apres].

4.10.3 Effacer

Pour la puce effacable électriquement, cliquez sur le bouton [Erase] dans la barre d'outils pour faire apparaitre la boite de dialogue
suivante :
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TLCCAITIL occll

Chip Erase APP Version: 10.75

Erase Range Location in Socket
W29C020

i

Erase ...Succeeded Save Log

Fins Detected Passed!

D 0 DA 45 . OK]

Erase ..Succesded. Time: 02038
Erase ..Succesded

ROUAUARERRAAAUAH
garaanneananannn

Il
IOl

ZIF40

Frase BACK ‘

L'option [Check ID] est cochée par défaut. Pour certaines parties des microcontréleurs, certaines puces sont cryptées et I'ID ne

peut pas étre lu. Dans ce cas, veuillez décocher I'option [Check ID], sinon une erreur d'identification sera affichée. Cliquez sur le
bouton [Erase] dans la boite de dialogue, apres I'effacement réussi, le temps d'effacement est affiché.

4.10.4 Chéque en blanc

Cliquez sur le bouton [Check Blank] dans la boite de dialogue pour lancer I'opération de vérification du blanc. Lorsque I'opération
est terminée, le temps écoulé est affiché. Vous pouvez sélectionner la région de la puce avant la vérification, toute la région est
par défaut. Si la puce n'est pas vide pendant la vérification du blanc, I'opération s'arréte et I'adresse et la valeur stockée de la zone
non vide s'affichent.

4.10.5 Vérifier

Vous pouvez sélectionner la région de la puce avant la vérification, toute la région est par défaut. Cliquez sur le bouton
[Verify] dans la boite de dialogue pour lancer I'opération. Si toutes les données sont identiques, le temps écoulé est affiché
lorsque la vérification est terminée.

Si les données de la puce sont différentes pendant la vérification, la boite de dialogue suivante s'affiche :

Verify...

Memory Area: CODE MEMORY
(B Address: 0x 0000 0000
I' H Buffer Value: 0x FF
Chip Value: 0x 00

Continue Verify to All ‘ Cancel

Cliquez sur [Continuer] : La méme boite de dialogue apparaitra & nouveau s'il y a encore des différences.

Cliquez sur [Verify to all] : Il comparera tout le contenu de la puce, et des messages apparaitront si des différences sont trouvées
pendant le processus de comparaison, jusqu'a ce qu'il soit terminé. Il vous demandera combien de différences et affichera les
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‘IBfIrdmesTtellules en rouge dans le tampon (sauf NAND), comme indiqué ci-dessous :
Cliquez sur [BACK] : La sortie se fera directement sans vérification ultérieure.
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TER/TI QRAII

Address [0[1]2]3]4[5]6]7[8]9[al[B]c[D|E|F[aAscH |

7000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

)000-8010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFJIN ; :
Chip Verify APP Version: 10.75
000-8020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Verify Range W29C022

FLASH

000-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
7000-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

J800-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Verify Result(differencequantity): 20

Save Log

000-0080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Pins Detected Passed!
ID: Ox DA 45 ... .OK]
“erifing FLASH .. Succeeded. Time : 4578ms

000-00A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-00E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-00C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-00EQ: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

000-0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

9000-0110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF ]
BACK

3000-0120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

4.10.6 IC Config.

Cliquez sur le bouton [Config.], l'interface est la suivante (sélectionnez le modéle de CI : PIC18F4555) :

3 Xgpro v10.75 S—
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(lL)
& o Bon | D, B, 0, &, @) + [ o) {1 Puor B o

Select IC IC Information(No Project opened)

ChipType: MCU/MPU  ChkSum: 0x0060 9F00

PIC18F4455 @DIP40

ICSize;  Ox6000 Bytes ( 24576 Bytes ) +0x100 Bytes
Set Interface
@ ZFsocket  C ICSP port m] Vec current Imax: IPeRUE ~] @
BIT7 BITG BITS BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BITO PN
W1 USERIV V| CPUDIV W1 CPUBIVIV | PLLDTV V[ PLLDIV M | PLLDTV ity
| 1ES0 W] FCMEN V| rosca || | Fosca W] rasci | | Fosco .
0 | | BOREN1] | BORENO| | /PWRTE Der

| VREGEN] | BORVL | | B¢
| | woTess| | wotesz| | upTPsi| | wpTPSOl | VOTEN

: ||| mcure

M| LeTios| | praozs| | o
0x300006: || | /DEEVG V| XINST M| ICPRT |

(N

PIC16F4455 BDIP40
Memory Size : 0x00006000
1 |cpz

1 Icps 1 |cpo

Tcen 11 Icpp

| [ustz || | wRT1 | | WRTO

0%300008:
0x30000C:
0%30000D:

| [ueTo || | uRTE | | wRTC

| | EsTR2 || | zeTRa | | EBTRO

| | zaten

¥, BRIHVEFRINRHIEIZN 0"

— FLasH)_£epROL|_Confo)l Device 1

Options IC Config Informaton

) Pin Detect ] Check ID NHLG: (Ux300000-0x30001 USERID: (0x200000-0x200007)
M) Erase before _~F

M Verify after [JAutoSNN b e

[¥] Skip Blank  Addr.Re® ALLC Sec 00 05 1F 1F 00 83 85

[ Blank Check  0J50000¢ ->i00005F 00 OF CO OF EO OF 40

Note:Checked = 0

USERID: | Fresreesrresrrey

-
B R R AR AT R AR R A SRR
1 Programuer Connected.

R EERRERR AT AR R B RS R AT whEEE

Location in Socket

ZIF40

La valeur des informations de configuration dans le cercle rouge correspond a l'interface de configuration

: cliquez sur l'interface
de configuration, la valeur des informations de configuration changera automatiquement. Les informations de configuration
varient d'une puce a l'autre, il faut donc d'abord vérifier la fiche technique de la puce, puis configurer IC correctement en

fonction de vos besoins spécifiques.IC config, besoin de comprendre le rdle de chaque bit dans l'interface de configuration.

bits de configuration
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PPN uméro de série

La fonction de réglage du numéro de la puce consiste a ajouter automatiquement un numéro a une certaine zone de mémoire de
la puce pendant la programmation, ce qui permet de programmer facilement la puce en usine. Vous pouvez ajouter des numeéros

de série temporels ou uniques et ainsi de suite, peut également utiliser une variété d'algorithmes de numérotation. Cliquez sur

Set Auto Serials s e de dialogue suivante :

Autolne. mode PN 5355 o w5

(e Default INC. st | 18100073

(™ Time Mode Ine Step(10): 1

CODE Ine Format

(" Radom (@ HEX (  4sCI (@ HEX ( DEC

(" User Define [ 1o from igh asdress
Region

(¢ FLASH

o

e

Record: ﬂ

e Note: Save Serials to end of this file

Enable Auto.SN Test | Save | Cancel ‘

Tout d'abord, sélectionnez l'algorithme de numérotation automatique, il y a quatre modes dans la boite de dialogue. Ensuite,
présentez chaque mode séparément comme ci-dessous :

4.10.7.1 INC. par défaut (Algorithme incrémental par défaut)

L'interface de paramétrage de cet algorithme est illustrée ci-dessus. La fonction de cet algorithme est de mettre un nombre de
longueur définie & I'endroit ou la zone de stockage définie de lI'adresse de départ, et le nombre augmente selon la longueur de pas
a la fois. Apres avoir défini les parameétres, vous pouvez cliquer sur le bouton <Test> pour tester et voir la regle de changement
sous différents réglages de parameétres.

La valeur initiale et la longueur de pas du nombre peuvent étre définies dans la boite de dialogue.

Aprés avoir réglé les paramétres et les avoir bien testés, réglez le fichier d'enregistrement. S'il est vide, le fichier d'enregistrement
est invalide et les données ne seront pas enregistrées dans le fichier lors de la programmation. Si le fichier d'enregistrement est
défini, le numéro que vous avez défini sera ajouté a la fin du fichier d'enregistrement aprés chaque programmation.

Enfin, cochez I'option <Enable Auto.SN> et cliquez sur le bouton<Save>.

4.10.7.2 Mode temps (algorithme)

L'interface de la boite de dialogue Time Mode est la
suivante : a 0x2000, une donnée temporelle est placée
dans
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*Set Auto Serials X
AutoInc. mode Operations
o(arll)ﬂunr:ux 2000 M Length: | 16
(" Default INC. el |
i (e Time Mode N e St10y]
P (@ ¥YYY-MM-DD 0000
] (— Radom (" TYTY-MM-DD +5 hytes INC
(_\ F¥YYY-MM-DD 00:00+8 bytes INC.
f (" User Define (" YYYY-MM-DD 00:00+16 bytes Radom
F
Region
(¢ FLASH
e
F
e Record: ﬂ
f « Note: Save Serials to end of thig file

i
Enable Auto.SN Test | Save Cancel |

Il existe quatre types de formats d'encodage temporel, qui sont les suivants :

(1) Date + heureLongueur totale du numéro : 16bytes
La date et I'heure sont ajoutées a I'endroit spécifié pendant la programmation, la longueur totale est de 16bytes.
(2) Date + 5 octets d'incrémentation Longueur totaledu
numeéro : 16 octets La partie incrémentation peut définir la
valeur initiale et la longueur du pas.
(3) Date + heure + 8 octets d'incrémentation Longueur
totaledu numéro : 24 octets La partie incrémentation peut
définir la valeur initiale et la longueur du pas.
(4) Date + heure + 16 octets de numérotation aléatoireLongueur totale de la numérotation : 32 octets
16 octets sont des octets générés de maniére aléatoire, qui peuvent générer un numéro de série unique du produit. Ainsi, le fichier
d'enregistrement doit étre configuré de maniére a ce que le code généré soit enregistré dans le fichier. Sinon, on ne sait pas quel
est le numéro du produit.

Les étapes suivantes sont les mémes que ci-dessus <Algorithme incrémental par défaut>.

4.10.7.3 Random (algorithme de nombres aléatoires)

L'algorithme génére un nombre aléatoire de la longueur spécifiée, comme ci-dessous : 16 octets de données aléatoires sont

placés a l'adresse de départ 0x2000

Set Auto Serials X

AutoIne. mode Operations
(" Default INC. StartAddeDx | 00002000 SHLength | 16
(" Time Mode

CODE
(e Radom (@ HEx  ( ascn

(" User Define

Region
(¢ FLASH
e
.

Record: ﬂ

@ Note: Save Serials to end of this file

Enable Auto.SN Test | Save | Cancel |

4.10.7.4 Algorithme défini par I'utilisateur

L'algorithme défini par I'utilisateur est tres flexible, vous pouvez définir n'importe quel algorithme de numérotation, voir le catalogue
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\Serialnumber\source_dIl dans le programme source VC++ pour obtenir des instructions détaillées. L'interface est la suivante :
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Set Auto Serials X
AutoInc. mode Operations
PR .. {Serial,_Test] 6F4550 41l
(" Default INC. Hette:Copy the file to WSERIALNUMEER.
Alepsithim Description
(" Time Mode [DEVICE]
Yingomg TLAGAT DLL Test
Radom [eseviptiom] -
. PIC18F4 5508 5B ST
(& User Define el
original vabue.| 18100073
Region
C
«
e Record: [
C

Note: Save Serials to end of this file

Enable Auto.SN Test | Save | Cancel |

La méthode de cryptage par octet de correction RC pour les microcontréleurs AVR est entierement mise en ceuvre en appelant la
bibliotheque dynamique DLL ici.

... \\Le répertoire \TAMEGA_LED contient tous les programmes sources et les méthodes de test. Aprés avoir créé le fichier DLL, il
vous suffit de le copier dans le répertoire d'application du sous-répertoire ... \N- Numéro de série. Lors du paramétrage, choisissez
le fichier d'algorithme que vous avez créé dans la liste des fichiers d'algorithme utilisateur. Les étapes suivantes sont les mémes
gue pour les autres algorithmes.
Remarques importantes :

1) Aprés avoir défini le contenu ci-dessus, le programmateur n'ajoutera pas automatiquement le numéro que
vous avez défini a la puce lors de la programmation. Si vous avez besoin d'ajouter automatiquement le numéro, vous
devez cocher I'option [Auto SN_N] dans l'interface principale.

2) Dans l'interface principale, la condition pour que vous puissiez cocher 'option [Auto SN_N] est que vous devez d'abord
définir I'algorithme de numérotation et cocher I'option [Enable Auto.SN] dans la boite de dialogue set auto serials.

3) Apres avoir coché I'option [Auto SN_N] dans l'interface principale, si vous réinitialisez I'algorithme de numérotation,
I'option [Auto SN_N] doit étre cochée a nouveau dans l'interface principale.

4) Si le modele IC est modifié, vous devez réinitialiser I'algorithme de numérotation.

5) En mode ingénierie, I'algorithme est enregistré dans le fichier projet. Vous pouvez directement ouvrir le fichier de projet
et le transférer automatiquement vers l'algorithme de numérotation automatique. Par conséquent, il est généralement utilisé

dans le mode projet pour la production de masse, il est simple et pratique.

4.11 Programmation ICSP

Pour les puces qui peuvent étre programmées en série dans le circuit, le programmeur peut programmer les puces sur la carte
cible via l'interface unique ICSP. Avant de programmer, vérifiez I'option [ICSP port] dans l'interface principale, a ce moment I'option
[ICSP_VCC_Enable] devient disponible. L'option [ICSP_VCC_Enable] est cochée par défaut, ce qui signifie que le programmateur
fournit une alimentation VCC a la carte cible. Veuillez noter : le courant maximum que l'alimentation VCC du programmateur peut
fournir est de 120ma. Si la carte cible nécessite une alimentation plus importante, veuillez utiliser I'alimentation de la carte cible
elle-méme.

Si vous n'avez pas besoin de I'alimentation du programmateur, vous pouvez décocher I'option [ICSP_VCC_Enable]. Dans ce cas,
il n'y aura pas d'alimentation VCC sur les broches VCC lors de la programmation. Il est montré comme ci-dessous :
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T56/TL866II

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)

0 W | D Wy B Bl )| 4 i [ o) ) 2o BL,, 0w
Select IC IC Information(No Project opened)

Ensuite,
TL866II,

W25Q32BV

J ChipType:
IC Size:

Set Interface
" ZIF socket

(¢ ICSP port

ICSP_VCC Enable

EEPROM ChkSum: 0x3FC0 0000
0x400000 Bytes ( 4194304 Bytes )

Vee current Imax: Default @ o

Address |0[1]2[3[4|5/6|7[8|9|A|B|C|D|E|F|ASCII

J000-0000: FF FE_FFE_FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FE FF FF ..........

yo00-0010- FF F <hip Read  APP Version: 10.75

1900-0020: FF F
J1000-0030: FF
J000-0040: FF
1000-0050: FF
J000-0060: FF
I900-0070: FF
J1000-0080: FF
J000-0090: FF
1900-00A0: FF

J060-00CA: FF
900-00D0: FF
J000-0OEA: FF
I900-00F0: FF
J000-0100: FF

F
F
F
F
F
F
F
F
J000-00BO: FF F
F
F
F
F
F
J060-8110: FF F
F

3000-0120: FF Fr v vv

Read Range
FLASH

STATUS REG

|

w25Q328v

Connect <ICSP> to target board,Click-<Read>-Button

Location in Socket

123456

SCK
MISO (30P Cap.)
MOSI
GND

Save Log

Nwa oo

ote:

Must Cannect a 30P Capacior hetween Pin MISO and Cndll
othere: AR HOLD [Reset<if sesigned> connected to ¥CC I

vce
1 1CS
Connect a 30P Capacitor @Pin MISO

s I Vieyw TOSP Mannectinn I L Read, | n

9000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF =0 oo

5000-0140: FF_FF_FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -~~~ -

indépendante du port ISP.

...... ﬂ

les opérations de lecture, d'effacement, de vérification et de programmation fonctionneront via le port ICSP. Pour le
veuillez ne pas mettre la puce sur la prise universelle ZIF 40PIN pendant I'opération. La prise universelle ZIF du T56 est

Cliquez sur le bouton [Read] de la barre d'outils, la boite de dialogue suivante s'affiche (Remarque : la boite de dialogue pour les

opérations de lecture, d'effacement, de vérification et autres est la méme que pour I'opération d'écriture) :

Sur le c6té droit, le schéma de cablage du port ICSP s'affiche. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur le bouton [View ICSP

Connection].

F FFP FFr FPFr Fr rF rfr . rr rr . rr rr . rr rr . rr.rr

|Chip Read

| ICSP connection for W25Q32BV

APP Version: 10

In-Circuit SerialProgramming connection

SPI FLASH4sF2 33 2% =]
__________ o
CLK
SCK Ve
MISO
?—‘ SO /RESET
MOSI
l 5] wp
e 30P JHOLD
g |
- 1CS
)
. S0-8
i g8 J‘ S0-16
$0-28
TSOP28
A 30P Capacitor can be connected at PIN MISO | CBGA
to improve ISP programming stability

XCecu gxaz

FOR 25 SPI Nor Flash

ICSP supporte les puces suivantes :

1) série 24 série 25 série 93 série
2) ATMEL89S51, 52, AVR ATMEGA full series, Note : En paralléle pour la programmation haute tension, ISP
pour la programmation basse tension
3) MICROCHIP PIC10Fxxx 12Fxxx 16Fxxx 18Fxxx série compléete.
4) SYNCMOS SM59Dxx SM59Rxx série compléte

5) SPI NAND, EMMC, VGA_HDMI
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4.12Pt6gammation multiple
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Eé%%@ﬁﬂermet de travailler simultanément avec 4 programmateurs sur chaque ordinateur. Pour I'extension USB, veuillez utiliser

un hub USB de haute qualité avec alimentation. L'interface de programmation multiple est la suivante. La fonction de numérotation

automatique peut étre utilisée normalement lors de la programmation multiple.

Multi. Prog. Please use HUB with Power 0
~Programming Option
FLASH
STATUS REG.
IC: W25Q32BV Interface: ICSF
Device 1 —— TL8B6II-Plus Device 3
I I
Device 2 Device 4
I
Prog. [ Z ] Prog. [ X ] | Prog. [ C ] | Prog. [ V ] |

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci [Z] [X] [C] [V] pour lancer le programmateur correspondant lors de la programmation
multiple.

4.13Test de la RAM

Apres avoir sélectionné le modele correspondant de puce RAM, cliquez sur le bouton [Device] - [Testing] dans la barre d'outils, la
boite de dialogue suivante s'affiche. TL866I1l supporte, T56 ne supporte pas le test de RAM temporairement, en attendant la mise

—Test Range—‘ 61512 ———— Location in Socket
FLASH Start Adr:  eeeeee- End Adr. aeeeeee-
Data Bus [ crease
Address Bus Unit

Plug IC into ZIF socket,Click-<Test-Button

ZIF40

Test | BACK

a jour ultérieure.

Il existe quatre méthodes de test de la RAM. Grace a ces quatre méthodes, vous pouvez essentiellement tester si la fonction de la
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TERIIA-BENN est normale. Le programmeur général ne peut que lire et écrire la cellule RAM et ne peut pas tester si la RAM est

bonne ou mauvaise.
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Egﬁl&éﬁﬂﬁ si deux lignes d'adresse adjacentes sont court-circuitées, il est impossible de vérifier le probléme en lisant et en

écrivant simplement des données dans la cellule de RAM. Ainsi, une seule fagon de tester n'est pas un test complet. Branchez la
puce et cliqguez sur le bouton [Testing] pour tester la RAM.

5. Programmation EMMC/EMCP

Seul le T56 peut supporter 'EMMC EMCP, le TL866Il ne peut pas supporter cette fonction.

L'eMMC (Embedded Multi Media Card) est une spécification standard pour la mémoire embarquée développée par I'association
MMC, principalement pour des produits tels que les téléphones portables ou les tablettes électroniques. En intégrant un contréleur
dans le boitier, en fournissant une interface standard et en gérant la mémoire flash, 'eMMC permet aux fabricants de téléphones

de se concentrer sur d'autres parties du développement du produit et de raccourcir le délai de mise sur le marché.

L'EMCP est un dispositif de mémoire de niveau supérieur a 'lEMMC, qui combine 'EMMC et la LPDDR dans un seul boitier, ce qui
réduit le volume et la conception de la connexion du circuit.

EMMC/EMCP sont disponibles dans différents boitiers BGA, généraux :
BGA153/BGA169/BGA162/BGA221/BGA100/BGA254/BGA529 Le programmateur T56 peut tous les supporter.

5.1 Mémoire EMMC

La mémoire flash EMMC peut avoir jusqu'a 8 zones de stockage, appelées
BOOT1/BOOT2/RPMB/GPP1/GPP2/GPP3/GPP4/USER. Parmi elles, GPP1-4 sont des partitions définies par I'utilisateur, qui ne
sont pas configurées en usine.

® BOOT1/BOOT?2 est généralement utilisé comme zone de démarrage du systéme et partition de sauvegarde des données
de démarrage.

® RPMB est une partition de stockage spéciale, les données peuvent étre lues en permanence, mais I'écriture nécessite
une clé d'authentification de 32 octets. Elle doit étre écrite a travers un algorithme d'authentification complexe
HMAC_SHAZ256, afin d'empécher les logiciels de piratage de modifier illégalement les données.

® GPP1-4 sont des partitions matérielles définissables par I'utilisateur, qui sont utilisées de la méme maniére que la partition
USER.

La partition USER, la plus grande partition de données utilisateur

Protection en écriture des partitions, les partitions GPP1-4 et USER peuvent étre protégées en écriture par

groupes, et les modes de protection en écriture sont la protection en écriture temporaire, la protection en écriture
39


http://www.xgecu.com/

Guide d'utilisation du logiciel Xgpro - www. XGECU.com

TS6/TL866Permanente et la protection en écriture a la mise sous tension. Aprés le réglage de la protection en écriture
permanente, le groupe WPG protégé ne peut pas étre effacé ou les données modifiées de fagon permanente.

® Fonction de protection par mot de passe EMMC, si le mot de passe est défini, le mot de passe doit étre déverrouillé avant
d'accéder a I'utilisateur.
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TS6/TL866Gihon il ne peut pas y accéder.
® ECSD et CSD sont des registres de configuration. Les différents parameétres configurables de 'TEMMC sont définis
dans [Device config ]. Une grande partie des registres dans ECSD et CSD sont des registres en lecture seule.

® Le CID est la marque d'identification de la puce a l'usine, qui ne peut étre que lue et ne peut étre modifiée.

5.2 Fonction EMMC supportée par le T56

5.2.1 Analyse de la puce originale
Cette fonction vous permet d'avoir un apercu complet de la puce d'origine et d'effectuer les opérations
comme vous le souhaitez. Le contenu de la puce d'origine est analysé et les résultats suivants sont
affichés :

Afficher les informations sur le fabricant de la puce et son cycle de vie

Affichez visuellement ['utilisation de jusqu'a 8 partitions de la puce.

Chaque partition indique si elle est protégée en écriture, lisible, réinscriptible ou effacable.
Indique si I'ensemble de la puce est protégé en écriture de fagon temporaire ou permanente.
Afficher si la puce est protégée par un mot de passe ou non

Affiche si la puce utilise la clé d'authentification de 32 bits écrite dans le RPMB.

Afficher d'autres parametres importants de la DPEV DPEV CID

5.2.2 Fonction lecture/programmation
Toutes les fonctions peuvent étre effectuées avec une seule touche

Lire CID/CSD/ECSD.

Effacer la protection temporaire en écriture avant la programmation
Effacer le groupe de protection temporaire en écriture avant la programmation
Effacer la puce avant la programmation

Contr6le a blanc avant la programmation

Clé d'authentification de 32 bits du programme

Vérifiez le mot de passe de la puce

Nouveau partitionnement de la puce (partition Config)

Lecture et écriture sur BOOT1

Lecture et écriture sur BOOT2

Lecture et écriture sur RPMB

Lecture et écriture sur GPP1

Lecture et écriture sur GPP2

Lecture et écriture sur GPP3

Lecture et écriture sur GPP4

Lecture et écriture sur les données de l'utilisateur (User)
Configuration du groupe de protection temporaire en écriture
Configuration du groupe de protection en écriture permanente
Réglage du mot de passe de la puce (ou réinitialisation du mot de passe)
Programme ECSD

Programme CSD

Veérification automatique de toutes les opérations ci-dessus apres la programmation

5.2.3 Programmation en circuit ISP
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TS6/TL86®II  Programmation ISP in-circuit ultra-stable avec une longueur de ligne allant jusqu'a 40CM, fréquence de travail 40MHZ,
travail fiable.
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TS6/TL86RI  |5p peut également utiliser le mode 4-bit wide, la vitesse de fonctionnement est 4 fois plus rapide.

® Voir les détails de la section 5.9 Exemple de programmation en circuit de I'|SP.

5.2.4 EMMC ONE-KEY-GHOST
Lors de la lecture d'une EMMC, le projet one-key-ghost peut étre automatiquement généré pour réaliser la copie a clé
unique du contenu de la puce originale vers la nouvelle puce. Voir les détails a la section 5.8, exemple de projet one-key-
ghost.

5.2.5 Autres fonctions de 'EMMC

La fréquence et la tension de fonctionnement de 'lEMMC peuvent étre réglées manuellement.

Les données de la zone utilisateur peuvent étre lues et écrites en blocs et en fichiers multiples.

Si 'effacement est protégé par un mot de passe, effectuez un effacement forcé.

Le mot de passe peut étre un mot de passe ordinaire ou un mot de passe crypté SHA1L.

La valeur de ECSD/CSD peut étre importée du fichier ECSD_CSD ou définie manuellement par I'utilisateur.
L'erreur CRC des données peut étre ignorée pendant I'opération de lecture.

Vérification automatique facultative apres la fin de l'opération de lecture.

Il y a des diagrammes de broches haute définition et des diagrammes de cablage ISP dans les informations sur le
dispositif. La vérification des broches et la localisation de la broche BGA.

® |L'EMMC dispose d'un affichage précis du taux en temps réel pendant les opérations de lecture et d'écriture, et du temps
total final.

5.3 Circuit de sélection EMMC

5.3.1 Laméthode habituelle pour sélectionner le ClI
Tapez le modeéle de CI (par exemple, MTFC4GMVEA-1M), comme indiqué ci-dessous (il est préférable de sélectionner par cette
méthode, AUTO peut ne pas fonctionner normalement sur quelques puces) :

Select Device
Search Device Manufactory Device

MTFCAGMVEA-1M ITFCAGUVEA-LN SEiT BEGALSS
NTFCAGUVEA-1M_ 4Bit BBGL1S3

HTFCAGUVEA-1N_ 1Bit BBGA1S3
Type NTFC4GHVEA-1M_(ISP)_4Bit
HTFCAGUVEA-1N_(ISP)_1Bit

(¢ ALL

(" ROM/FLASH/NVRAM
" MCU/MPU

(" PLD/GAL/CPLD

(" SRAM/NVRAM

(" NAND

(" EMMC/EMCP

(" VGA/HDMI

4Hcrom

\
I
|
I
I
|
I
|
I
|
I
I
I
I
|
I
|
I
|
I
I .

Micron Technology, Inc IC Total: 26022
|

Select Cancel

En général, il existe 5 options pour le méme modéle d'EMMC :

®  8bit signifie que 8 bits de largeur de bus de données sont utilisés lors de la programmation, et fonctionne a la vitesse la
plus rapide.

®  4bit signifie que 4 bits de largeur de bus de données sont utilisés lors de la programmation, il est disponible lorsque la
broche de la puce D7:4 est endommagée.

® 1hit signifie que la largeur du bus de données de 1 bit est utilisée lors de la programmation, et peut étre utilisée lorsque
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TS6/TL866IA broche de la puce D7:1 est endommagée, et est la plus lente.
® [SP_4Bit: 4 bits de largeur de bus de données sont utilisés lors de la programmation par ISP. A ce moment, la
vitesse de programmation est également plus rapide par ISP.
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T56”-‘866I|’E,P_lBit : 1bit de largeur de bus de données est utilisé lors de la programmation par ISP.

5.3.2 Sélectionnez AUTO_EMMC

Lorsque le modéle de ClI ne peut étre trouvé dans la liste, vous pouvez taper "AUTO EMMC" pour sélectionner le paquet

correspondant comme ci-dessous :

Select Device
Search Device

AUTO EMMC

Type

ALL
ROM/FLASH/NVRAM
MCU/MPU
PLD/GAL/CPLD
SRAM/NVRAM
NAND

EMMC/EMCP
VGAHDMI

Dl

OO OO0 0

Xetecu ®

y
I
|
|
|
|
|
|
|

l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Automatic Identification
|

Manufactory

AUTO

IC Total: 26022

Device

AUTO EMMC [I5F)_1B_1.6¥ (cecomuend)
AUTO EMMC[ISP)_1B_3.3V
AUTO EMMC[I5F)_45_1i.

AUTO EMMC [ISP)_4B_3.3V

AUTO EMMC_5B_1.5V BBGA100 (reconmend)
AUTO EMMC_8B_3.3V BBGALO0

AUTO EMMC_45_1.5V BBGA100

AUTO EMMC_3B_3.3V BBGALO0

AUTO EMMC_1B_1.5V BBGA100

AUTO EMMC_1B_3.3V BBGALO0

AUTO EMHC_8B_3.3V BBGA1S3
AUTO EMMC_4B_1.5V BBGA1SH

AUTO EMHC_4B_3.3V BBGALSE
AUTO EMMC_1B_1.5V BBGA1S3
AUTO EMHC_1B_3.3V BBGA1SE
AUTO EMMC 8B_1.8V BBGA16Z (recommend)
AUTO EMHC_BE_3.3V BBGALEZ
AUTO EMMC_4B_1.6V BBGA16Z
AUTO EMHC_4B_3.3V BBGA1EZ
AUTO ENHC 1.8V BBGLIGZ
AUTQ EMNHC 3.3V BBGALEZ
AUTO EMMC 8B_1.8V BBGA163 (recommend)
AUTO EMHC_BB_3.3V @BGA1E3
AUTO EMHC_4B_1.5V @BGL163
AUTO EMHC_4B_3.3V @BGA163
AUTO EMHC_1B_1.5V @BGA163
AUTO EMHC_1B_3.3V @BGA163
AUTO EMMC 8B_1.8V BBGA2Z1(recommend)
AUTO EMHC_BB_3.3V @BGA221
AUTO EMHC_4B_1.5V @BGA2ZL
AUTO EMHC_4B_3.3V @BGA221
AUTO EMMC_1B_1.5V @BGA2ZL
AUTO EMHC_1B_3.3V BBGA221

Select Cancel ‘

Si vous programmez avec un adaptateur, sélectionnez le circuit intégré du boitier correspondant, tel que BGA153 :

Il'y a 6 options sous BGA153, choisissez généralement la premiére 8B_1.8V, qui représente une largeur de bus de

données de 8 bits, la tension 10 est de 1.8V.

Si vous programmez en circuit via ISP, choisissez généralement ISP_1B_1.8V (en général, la tension 10 de la carte

mere est de 1.8V). Si la tension d'E/S de la carte mere est de 3,3 V, choisissez ISP_1B_3,3 V.

Si vous choisissez 1.8V, la carte mére ne peut pas étre programmée normalement, vous pouvez essayer de passer a 3.3V pour

tester.

5.4 Options de fonctionnement EMMC

5.4.1 Options de fonctionnement du programmateur

2.

Operation Options

Read all and Save to ONE KEY GHOST project

Verify After Prograwming or Read.

Select Clock

|36 muz

—~

Zelect Power voltage ‘UCC=3 L3V/VCCO=1.8V -

Fine adjust wvoltage

Skip of blank data when prograoing

lvce + o.ov

vy 0w <]

D Ignore data bus CRC errors when reading

® Lire toutes les zones et sauvegarder le projet d'un singulier fantdme

pendant la lecture, analyse automatiquement la puce, lit toutes les données. Cette option ignorera I'option suivante

(lecture, programmation, effacement) dans la partie de la sélection, sélectionnera automatiquement en fonction du

contenu de la puce. Apres la lecture, dans le dossier de données, un fichier de projet EMMC_GHOST.MPJ sera

automatiquement généré. Si l'utilisateur veut cloner une puce, il suffit d'ouvrir ce fichier projet fantdme et de le

programmer directement sur la nouvelle puce.

®  Vérification automatique aprés la programmation ou la lecture

apres la lecture ou la programmation, les données seront automatiquement vérifiées une fois.
®  Horloge de sélection EMMC

Sélectionnez la fréquence d'horloge, 36MHZ par défaut, vous pouvez sélectionner 40MHZ ou 50MHZ lors de la
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T56/TL866froduction en série. Sila lecture des données est instable, vous pouvez également réduire la fréquence d'horloge pour
les tests. Maximum 40MHZ via ISP.
®  Sélection EMMC Tension d'alimentation
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T56/Tl-866§électionnez la tension d'alimentation du CI, une grande partie de la puce fonctionne a VCC=3,3V/VCCQ=1,8V, avec une
stabilité extrémement élevée.

® Tension de réglage fin de 'TEMMC
Si la lecture est instable, on peut affiner le réglage de la tension. Il est possible d'obtenir un effet plus stable. Les
utilisateurs peuvent faire diverses dégustations de réglage fin de la tension.

® Ignorer les erreurs CRC du bus de données lors de la lecture
L'erreur de vérification CRC sera ignorée lors de la lecture, cette option n'est pas recommandée.

®  Saut des données vierges lors de la programmation

pendant la vérification ou la programmation, les données vierges sont sautées afin d'augmenter la vitesse de
programmation.

54.2 Options de lecture, de programmation et d'effacement

2. Reading ~ Erasing ~ Programming Options
Unlock Temporary write protection ( Clear THP_URITE_PROTECT bit |
Unprotect L1l Temporary groups
[[] spis aushencication Keyi 32 hytes ) Gperasion
[] mpuc password before Gperation
BOCT 1
BOOT 2
[] =ems

[[] senerar purpose Parvivion GPr1
[[] Genera1 Purpose Partition GPPZ
[[] Generai Purpose Partition GPF3

[[] General Purpose Partition GPP4

User Area

[[] set Tewporary protece ror Slected Groups

[[] sec Permanent Protect For Slected Groups

[] #ec Hew Passvord Afver Programming (Reser Password when Elank Input)
Extented CSD (ECSD) prograwming

[ b progreming

Sélectionnez la zone de puce a lire ou a programmer. Si un élément n'est pas sélectionné, aucune opération ne sera effectuée pour
cet élément.

L'option clé RPMB : lors de la programmation de RPMB, I'option [RPMB Authentication Key Operation] doit étre vérifiée et la clé
d'authentification correcte de 32 octets doit étre chargée dans le menu fichier avant la programmation. Une fois la clé
d'authentification écrite, la puce utilisera cette clé d'authentification de fagon permanente et ne pourra pas étre réécrite avec une

nouvelle clé d'authentification.
5.4.3 Option d'effacement, de vérification en blanc

3. Erase ~ Blank Check - Partition Selected

Erase Before Programming D Check Blank Before Programming

User Area ALL - |:| User Area W
[ Boot 1 [] mooT 1

[ ®ooT 2 [] soot 2

D General Purpose Partition GPP1 |:| General Purpose Partition GPP1

D General Purpose Partition GPPZ D General Purpose Partition GPPZ

D General Purpose Partition GPP3 |:| General Purpose Partition GPP3

D General Purpose Partition GPP4 D General Purpose Partition GPP4

Forced Erase when Locked

Les opérations d'effacement et de vérification du blanc effectuées avant la programmation, n'ont généralement pas besoin d'étre
modifiées, il suffit d'utiliser les parametres par défaut. Si la puce est nouvelle lors de la production de masse, I'effacement peut

également étre décoché.

5.4.4 Parameétres du chemin et du nom du fichier
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4. File name -~ Path - Address Assigned

File Directory : Select Directory

D:\Egpro_T56%UserData’ EMNC Data

ECSD+CED File : [ECSD_CSD.BIN =) anaiyeys scso
BOOT1 File : [EOOT1.BIN J
BOOTZ File : [ROOT2.BIN =l
RPME File : [RPME.BIN J
GPP1 File : [GPP1.EIN =l
GPF2Z File : [3PPz.BIN J
GPP3 File : [GPP3.EIN =l
GFF4 File : [GPP4.BIN =l

User irea : (6‘ Single File Mode ,All User Ares

F Multiple Partition(iddress aligned by 64K)

Single User Aear File : |UEErDat,a_EIN J

Start Address End Address File Name Partition Size
71 [ oo oooo oooo [ oo ooiF FEFF [vserpart_1.BIN
1 | oo oozo oooo | 0o oozF FFFF [vserpart z.BIN
7] [ oo o100 oooo [ o0 o4FF FEFF [vserpart_3.BIN
| | oo oooo oooo | oo oooo oooo [vserpart 4.BIN
| | 0o oooo oooo | 0o oooo oooo [vserpart_s.BIN
] | o0 oooo oooo | o0 oooo oooo [rserpart_6.BIN
| | 0o oooo oooo | 0o oooo oooo [vserpart_7.BIN
| [ o0 oooo oooo [ o0 oooo oooo [rserpart_s.BIN
| | oo oooo oooo | oo oooo oooo [vserpart_2.BIN
| [ o0 oooo oooo [ o0 oooo oooo [vserpart_10.BIN
| | oo oooo oooo | oo oooo oooo [vserPart_11.BIN
—

®  Sélectionnez le dossier de données
Créez un nouveau dossier avant de lire ou de programmer, le nom du dossier doit étre de préférence le nom de l'appareil
+ le modeéle du circuit intégré pour une utilisation ultérieure, toutes les données lues seront stockées dans ce dossier. Y
compris les fichiers du projet one-key-ghost générés automatiquement.
Bien entendu, le nom du dossier peut étre modifié apres lecture. Lors de la programmation, il suffit de sélectionner le
dossier de données et de s'assurer que tous les fichiers de données sont situés dans ce dossier.

® Nom du fichier, la lecture n'a généralement pas besoin de changer le nom du fichier.
Si développement de nouveaux produits, production en série, sélectionnez le fichier de données
de la zone correspondante. Remarque : tous les fichiers doivent étre placés dans le méme
dossier.

®  Analyser le bouton DPEV
Consultez les informations relatives au dossier ECSD sous le dossier.

® Sile développement de la production
Le fichier ECSD peut ne pas exister et I'utilisateur peut définir la configuration appropriée dans [Device Config].

® Mode blocages
il peut étre découpé en 16 blocs, I'adresse du bloc doit étre alignée sur 64K, 1K=1024 octets.
Les utilisateurs peuvent écrire ou lire la zone USER en blocs, ce qui est pratique pour les applications flexibles lors de la
programmation en masse. Le mode blocs a également une fonction spéciale : si la puce instable a presque atteint la fin
de sa vie utile et que vous voulez lire les données qu'elle contient, vous pouvez lire en blocs. Une fois la lecture de
toutes les données des bons blocs terminée en une seule fois, les mauvais blocs peuvent étre lus séparément plusieurs

fois (pendant la lecture, désactivez I'option "Read all and Save to ONE_KEY-GHOST project").

5.5 Configuration du dispositif EMMC
5.5.1 Réglage du mot de passe EMMC
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TEATTT O~ATT

1. Password Set

Passwaord In the Device (ASCI) - |
New Passward (ASCH, Reset Password when Blank) - |

D lze SHA-1 Secure Hash Algonthm

EMMC peut utiliser une protection par mot de passe, qui ne protége que la zone USER, la partition BOOTx/GPPx/RPMB ne peut
pas étre protégée par mot de passe.

T56 peut définir un mot de passe normal et un mot de passe SHAL, veuillez vous référer au document standard EMMC pour plus de
détails.

5.5.2 Cadre du DPEA

Load ECSD_CSD from BIM file(else user definejwhen Programming
2. Extended CSD

Bouton [Les valeurs du DCT ECSD sont chargées depuis le fichier lors de la programmation].
Lorsque cette case est cochée, tous les champs des DPEI et DCT sont chargés a partir du fichier et les valeurs
définies dans l'interface ne sont pas valides. set fields by user while unchecked.

W RE2RT ECSD CSDME MECSD_CSDE &k A RN BB E)
2. Extended C5D

[ PARTITION_SETTING_COMPLETED[155] [
( <OTP= bit=l is valid , bit7:1 Reserved )
7 WR_REL_SET[167] [
( <OTP= bitz4:0 is valid , bit7:5: Reserved )
[ GP_SIZE_MULT_GP1[145-143] [ ooooon
{ <OTP> defines GPP1 size )
[T GP_SIZE_MULT_GP2[148-146] [ ooooon
{ <OTP> defines GPP2 size )
[ GP_SIZE_MULT_GP3[151-148] [ ooooon
{ <OTP> defines GPP3 size )
[ GP_SIZE_MULT_GP4[154-152] [ ooooon
{ <OTP> defines GPP4 size )
[ ENH_SIZE_MULT[142-140] [ ooooon
( <0OTP= defines Enhanced User Data Area Size )
[ ENH_START_ADDR[138-136] [ oooooooo
( <0OTP= defines Enhanced User Data Start Address )
[ PARTITIONS_ATTRIBUTE[1586] [
( <OTP= bits4:0 is valid \zets enhanced attribute in GPPx )
[ EXT_PARTITIONS_ATTRIBUTE[53-52] [ omoo
( <OTP= szets extended attribute in GPPx )
[ USE_NATIVE_SECTOR[62] [
( <OTP= Valuse is 0x00 or 0x01 |, 0x02-0xFF: Reserved )
[ 01
( Bit5:4 can be set, bits1:0 is read only, others Reserved )
[ 00000000
( 0x00000000-0xFFFFFFFF |, value reset after a power cycle )
[ oo
(the host reports to the device its production state )
[7 PARTITION_CONFIG[174] [
( This register defines the configuration for partitions )
[7 BOOT_CONFIG_PROT[178] [
( <QOTP= This register defines boot configuration protection )
[7 BOOT_BUS_CONDITIONS[177] [
( This register defines the bus width for boot operation )
[ BOOT_WP[173] [
( <OTP= Boot area write protection register )
[ USER_WP[171] [
( <OTP= User area write protection register )
[ FW_CONFIG[169] [
{ <OTP= Bit[0]: Update_Disable Bil[7:1]: Reserved )
[ BKOPS_EN[163] [
{ <OTP= Bit|0]:=1 ENABLE Bit[7-1): Reserved )
[ RST_n_FUNCTION[162] [
{ <OTP> Bit[1:0]: valid Bit[7:2]: Reserved )
[ SEC_BAD_BLK_MGMHNT[13d] [
{ <OTP> Bad Block Management mode, bit7:1 Reserved )
[7 PERIODIC_WAKEUP[131] [
( Periodic Wake-up timer )
[ SECURE_REMOVAL_TYPE[16] o

(=0TP= Bit [5:4]: Cfg. Secure Remaval Type, B3:B0 read only )
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& YN jes options des champs du registre ECSD, seulement lorsque coché, la puce sera programmée et vérifiée. Les
registres non cochés ne seront pas programmeés et vérifiés.

® La premiere option majeure [PARTITION SETTING COMPELTED 155], lorsqu'elle est cochée, la valeur doit étre 01, et ses

sous-parties doivent toutes étre vérifiées, et les sous-parties doivent étre conformes a la norme EMMC, sinon elles ne

peuvent pas étre écrites. Cette option majeure permet de définir la partition EMMC et les attributs de la partition, la puce n'est

pas autorisée a définir de maniere répétée la taille et les attributs de la partition.

Tous les registres marqués d'un OTP sont écrits en une seule fois, il faut donc les régler avec soin.

Lorsque le bouton [USE_NATIVE_SECTOR 62] est coché, la valeur doit étre 01, sinon c'est I'erreur.

Tous les autres registres peuvent étre veérifiés, ou seuls les registres non-00 peuvent I'étre.

Note : Les options ci-dessus seront cochées automatiquement lorsque la puce originale est lue avec la clé unique - le
projet fantdme est généré automatiquement.

5.5.3 Réglage du CSD

3.CSD
FILE_FORMAT_GRP <OTP= : |g = as FILE_ FORMAT J
HLEJORMAT<0TP>=|gu:Hamdmkmkemesymem_J
COPY <OTPs : |g = Original J
PERM_WRITE_PROTECT <0TP=> : |E| = Disable J
TMP_WRITE_PROTECT : |g = Disable J
ECC: |E|D = Default J

®  Sil'une des options du DLC est différente de zéro, vérifiez I'option [Programmation du DLC] dans les options
de fonctionnement de 'EMMC (2.Options de lecture/effacement/ programmation).

® Lors de la génération automatique d'un projet clé en main, le logiciel vérifie automatiquement toutes les options
ECSD/CSD.

5.5.4 Groupes de protection en écriture (WPG)

4. Write Protect Groups Set (WPG)

ERASE GROUP DEFM75]: (@ 0 Use ald erase group size and WPG size (default)
(" 1: Use high-capacity EraseUnitSize/EraseTimeout™PG size

GPP1
GPP2

Ternporary Protected Group(s) (e.g. 0,5, 7-9,. : |
|
| GPP3
|
|

GPP4
USER

Permanent Pratected Groupis) (e.g. 1,3, 11-20,...) : GFP1
GPP2

|
|
| GFF3
|
|

GFP4
USER

® \Write Protect est destiné a la partie des données de la puce, le type de protection et le groupe de protection sont définis en
fonction des besoins de I'utilisateur.

® Alors que l'analyse de la fonction de la puce d'origine : vous pouvez vérifier quels groupes de la puce d'origine a été la
protection mis en place. Si vous avez besoin de définir le méme groupe de protection en écriture que la puce d'origine, s'il
vous plait tapez manuellement.

® Lorsque le fichier ECSD a été chargé, vous pouvez vérifier I'adresse spécifique correspondant au groupe de protection en
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5.6 Analyse EMMC
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EATET AAATT

B8 xgpro v10.75 - m] ®
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Teols(v) Help(H) Language(l)
H — T Evase 2

H| DMJTEI q‘ﬁc}czck Kaxum( @mﬂw | +.iam fa Fﬁ PROG. ilg} Razour Ecmu ey

Select IC IC Information(Mo Project opened

ChipType:  EMMC ChksSum: Kot Used ®
| AUTOD EMMC_BBE_1.BY @BGA153(recommend) |j ’V I i Auto 0GB - 25668 XCGCecu DPro
Set Interfac
’Vr-‘ ZIF sacket € 1C5P port M 105P_WCC Erable wee current Imay;  oefault | @ 8Bts O 166its Save Log || Clear

Address [o[1[=2]3T4ls5T6]

AERE

[alB[clole]Fascn

0000-000A: 00 00 06 60 08 00 60
aopA-081A: 61 61 06 EG 38 00 68
60pA-0062A: 0@ A0 66 A0 0 08 68
60pA-0083A: 00 A0 66 A0 0 08 68
0000-0048: B3 A3 02 00 01 60 60

0000-0080: 80 00 o1 00 08 00 60

6000-00E@: ©1 B6 8O 00 07 18 18
0000-00FR: 00 64 00 00 00 00 60
0000-0108: 00 00 06 60 08 00 60
60pA-011A: B0 A0 06 60 0 00 60
a0pA-012A: 00 A0 66 A0 0 08 68

R L L R L L it

* Clock Frequence is §.000 MHZ *
L R L L S LT T T T ey

Ll..Emmwc Initialization ......

OCR register : COFF&080
6000-0050: @0 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 0O z..Read device CID ....... Successed
6000-0060: @0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO 3..Read device C3D ....... Successed
0000-0070: ©0 00 00 00 00 00 00 00 00 OO0 04 00 00 8O 4..Read device ECED ...... Successed

6OA0-0696: B0 0O OO OB 08 08 B8 0O B0 ©F 06 06 08 ES <i> -- Production Info.and Device life time—-
50BO-6OAB: 67 B0 B1 OB 8 BB 45 AF B4 60 B9 OB OB 0O - s

50AO-GOBG: B0 62 B9 08 6O 0O PA B2 80 61 B9 OB OB 0O et } ceasan

8090-00C6: ©7 00 ©2 08 57 1F 6A B3 00 00 00 0B 08 08 Product Date : 10-2017

5060-00D6: ©OC 08 OB OB 09 CO 72 B9 OF 13 14 08 08 10 Version i MHC ¥S.0/5.01

Device life time Type L : 0%-10% device life
Device life time Type B : 0%-10% device life
Device life time (PRE_EOL_INFOQ) : Normal

~

<2» -- Partition Size Info.——
0000-0130: B0 00 G0 0P 0P 00 00 OO 060 OO0 0P OO 00 0O
0000-0148: ©0 00 ©6 08 00 00 00 00 00 00 0O 00 00 00 BOOTL SIZE  : 16384 KB
0000-0158: ©0 00 O6 08 00 00 00 00 00 00 0O 00 00 00 BOOTZ SIZE  : 16384 KB
9000-0168: ©0 00 ©68 00 00 00 00 90 00 00 00 08 00 00 RPHE SIZE : 512 KB
9000-0170: ©0 00 O6 00 00 00 00 90 00 00 00 06 00 00 GPP1 SIZE 1 0 KB
6000-0186: 60 06 06 6 06 00 60 GO0 60 00 OB 08 08 60 GPPZ SIZE : O KB
6000-0196: 68 60 00 0 068 6O 6O OO0 60 08 0P 00 00 60 g: :Ez : g g
0000-01AB: B0 OO G0 0P 0P 00 00 DO 00 OO0 0P OO 00 0O USER S1em 5,750, 128 B v
0000-01B0: B0 OO G0 0P 0P 00 00 DO 060 OO0 0P OO 00 0O
Ext.CSD CID + CSD Authent.Key Options Config Device.Info
~Optian: IC Config Informaton
¥ Pin Detect, M check 1D
™ Erase before
T werify after T Auto SH_NUM
Skip Blank : ] el
[ Skip Blan| Addr.Range: ALL Sect
[ Blank theck 0¢[[ooo00000’ > [Too000zFF | g ]

Ready Default Programmer (1): XGecu TSG oooo oooo ]
® L'analyse de la puce originale est effectuée a une fréquence d'horloge inférieure de 8MHZ. Vous pouvez tester si la
connexion est normale : si ce n'est pas le cas, essayez de modifier la tension de travail, ou d'affiner la tension de
travail ou de sélectionner une largeur de bus différente pour plusieurs tests. De cette fagon, pour les puces aux
performances instables, vous pourrez peut-étre obtenir un résultat correct.
® Connectez 'adaptateur ou le FAI, cliquez sur le bouton [Analysis IC]
® Cliquez sur le bouton [SAVE LOG] pour enregistrer le résultat de I'analyse.
® A partir du résultat, vous pouvez obtenir les conditions d'utilisation de la puce.
B Afficher des informations sur la fabrication du ClI
Affichage visuel de I'état d'utilisation du CI pour un maximum de 8 partitions.
B Pour chaque partition, indiquez si elle est protégée en écriture, lisible, réinscriptible ou effacable.
B Indiquer si la puce entiére est protégée en écriture de fagon temporaire ou permanente.
B Afficher si le Cl est protégé par un mot de passe
B Affiche si le Cl utilise une clé d'authentification de 32 bits pour écrire pour RPMB.
B Afficher d'autres paramétres importants de la DPEV DPEV CID
Exemple : Les résultats de I'analyse IC sont présentés ci-dessous :
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T56/TL866II

(X E R E R EE AR R E SRR R E SRR R R R E R E R E R

1 Programmer Connected.
o o o R R R o o o o o o o o
Device 1: HEGecu TS56 Ver: 00.01.37
USE POWER WOLTAGE: 04.91V

T3B SPEED MODE: H3 450MHE
LR s

< Analysis IC >

Pin Detected Passed.

L 0003z 00-10000000 0 o0 o000 0 0 0 0 0 o0 0 0D
* Clock Freguence is 5.000 MHEZ *
LR R
00443 00-E0ODOO0DO 0 o0 o000 0 0 0 0 0 o0 0 0D
1..Emme Initialization ...... USER Partiton ——- Not any Write Protected . Total Urite Protect

OCRE register : COFFS0S0

<4

-- Write Protection --

ERLSE_GROUP_DEF : 0o

Dissble FPERM_WP_PROTECT : No

User Permanent protection: Enable

Whole Chip Permanent Protect : Not protected
Whole Chip Temporary Protect @ Not protected
BOOT1 Writce Protection Status @ Not protected
BOOTZ Write Protection Status : Not protected

Write Protect Group 3ize : OxB800000 (| 8192 KB )

User Write Protection Group (0=Not Protected TE=Temp Protecte:

WPG Start Addr. o1 2 3 4 5 & 7 8 3

10 11 12 13

00000 00-00000000 0 0 0 0 0 0 o 0 o0 g

Z..Read device CID ....... Successed
3..Read device CSD ....... Successed <5> - other Informations --
4..RFead device EC3D ...... Successed MAX READ BL_LEN : 512 bytes
MAX WRITE BL LEN : 512 hytes
<l* —— Production Info.and Device life time—-— MAE_TRAM SPEED ¢ 55.000 MHZ
ENH_3TART_ADDR : 00000000
MID H ENH_SIZE_MULT 1 000000
T . 02J544 MAX ENH_SIZE_MULT : 0000ES
PARTITICNS ATTRIEUTE : 00
Product Date : 10-2Z017 WE_REL_SET . iF
Version : MMC V5.0/5.01 WE_FEL_PARLN 115

Device life time Type A : 0%-10% device life time used

PARTI TEON_SETTING_COMPLE TED : 00

HC_WP_GRP_SIZE : 16
Device life time Type B : 0%-10% device life time used HC ERASE GRP SIZE : 1
Levice life time (PRE EQL INFQ) : Normal WP_GRP_ENAEBLE 1
WP_GRP_SIZE 1 18
ERLSE_GRP_MULT ;31
<Z» —— Partition 3ize Info.-- ERLSE GRP SIZE . 31
cce : DOFS
BOOT1 SIZE  : 16384 KB DSR implemented = : 1
PARTITICH_ACCE33 : 30 ms
BOCTZ 3IZE : 16384 EB ERASED MEM CONT  : 0O
REPME 3IZE : 512 EB DYNCAP_MEEDED Eals]
GEPL SIFFE . 0 EE SECURE_WP_INFO : 00
SEC_ERASE MULT : 18
GPPZ SIEE : 0 KB ERASE TIMEOUT MULT: 11
GFP3 3IEZE : 0O KR NATIVE SECTOR SIZE: 00 (S512E)
GPP4 SIFE - 0 EB INI_TIMEOUT AP : 10000 ms
USER SIZE : 3,760,128 KB THT_TIMEOUT_END 0w
{ Ox 00_E580_0000 ) <6> -- Result —- View More Information in ECSD and CSD
<3> —-- RPNHE Securlty and Password —- 1 . BOOT1 Partition Not be Permanent write-protected, it can he
2 . BOOTZ Partition Not he Permanent write-protected, it can hbe
buthentication EKey not yet prograwaned, REPME not used 3 . GPP1 GPPZ GPP3 GPP4 The Partition Invalid
4 . USER Partition Not be Permanent write-protected, it can hbe
S5 . RPME Partition is Blank, not bhe Used.
Fassword Frotect Features : YE3 & . This chip's content can be completely copied to another ch:
Password Protected : Not Locked

5.7 Lire 'EMMC

Sélectionnez le circuit intégré (exemple : JY001_8bhits, il s'agit d'un circuit intégré de 4 Go).

Définissez le dossier de stockage des données dans [Operation Options] (EMMC_DATA, vous pouvez le définir
arbitrairement).

® Vous n'avez pas besoin de modifier d'autres parametres, il vous suffit de cliquer sur le bouton [Lire] pour commencer a
lire.

Résultats de lecture comme ci-dessous :
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TERITI orAll

] gpro v10.75
File{F) Select|C(S) Project(P) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)
H K = Erase - ] &
‘ ‘ Qm"m Lo — EE):;I,MI}: VERIFY 4 +un  fam g i@} ¥ saovr Hmrn g{e
~Select IC ~IC Information{MNo Project opened)
ChipType: EMMC ChkSum: Mot Used
AUTO EMMC_BB_1.8V @BGA1S3(recommend) j IC Size: Auto OGE - 256G8
~Set Interface
| & ZIF socket ) ICSP port [T 1CSP_WCC Enable I Voo current Tmaxe  |Default 'l ® 3 Bits € 16 Bit
Chip Read  APP Version: 10.75
: Location in Socket
MODEI AUTO EMMC 8B 1.8V
Use Adapter: ADP-BGA169-EMMC Save Log | ( l BGA153/169 (TOP View)
A —l
‘erify Restart EMMC ... —— — CoOOO00O0n00000
Init EMRC... OK!  ( OCR register. COFFE030 ) Izm i~ ='2' OCOOO0OOO000O0O00
Yerifing CSD Succeeded = CoOOOo0o0000000
Verifing ECSD Succeeded — — 000 oO00
“erifing BOOT1 : Succeeded. Time : 0.718 S -- Partition Size 116384 KB Proces: [R—— Jre—— OO0 000000 000
“erifing BOOT2 : Succeeded. Time : 0.718 S -- Partition Size 16384 KB Proces: L e o000 O 000
Analysis file is complete, Space usage: 3.73% time: 205 @ @ 0o0 O 6 000
“erifing User Area . Succeeded, Time : 32,16 S -- Partition Size ;3760128 KB( | = —
Verifing Succeeded 32 bits CheckSum - Dx 4BD26380 = || == 8 g g g g g g g
Reading +Verifing Succeeded Total Time: 3M 26 S R R —
— — oo COoCOoo0 OO0
Saved ONE_KEY_GHOST project to file: — == 0000 QOO0
D:gproiJserDatalemme_d2EMMC_Ghost.mpj Read Result — = CoCooOoCooOoOoo
v = || = CoOQOOOOOOOo000
< > — — COoOCOCOCOoOoO0O0
. e S . e G [——1] \
Readmg +Venf'mg Succeeded L
100 | ] L w3
ViewAdpter | Read | BACK | ZIF48

® 4GB IC, le temps total pour "Lire + Vérifier" est de 4 minutes 28 secondes, c'est un temps plus typique pour le
fonctionnement réel pour votre référence. En général, le Cl de plus grande capacité aura une vitesse de lecture et
d'écriture plus rapide.
® Une fois la lecture terminée, un fichier projet EMMC_GHOST.mpj est automatiquement généré comme indiqué ci-
dessus, il suffit d'ouvrir ce projet lors de la programmation.
Apres lecture, le contenu du dossier est le suivant : au moins 5 fichiers seront générés, dont un fichier de projet unique. Si IC
utilise RPMB ou GPPx, il y aura plus de fichiers.

| = | Emmc_data o o =
I T BE ~ @
» L-I T x I T A2 - et [ =ihEE
[] #tnsthsEa=t « 1| A - e o0 =R
EEHR =6 [ b= =2 E-C=R - B P i
A 3 s Tk T pmEwEz | 0 -
R jactil ki T R
. v 4 > WEBHE » DATA (D) » Xgpro » UserData » Emmc_data v & | BE'Emmc_data” »p
Microchip Solutions_USE # =i - A FE E=at] F
microchip_solutions_w201 “* BOOTIBIN 2021/1/23 16:24 BIN I 16,384 KB
MiniFro ¥ BOOT2EIN 2021/1/23 16:24  BIN 304 16,384 KB
Minipre_7150 “* ECSD_CSDEIN 2021/1/23 16:24 BIN =44 1KB
Cinedriver [] EMMC_Ghostmp 2021/1/23 16:28  MP) 30 14 KB
Program Files . “* UserData.BIN 202141/23 16119 BIN 304 7,634,044 KB
5 RE =

Note : Avant la lecture, il vérifiera la capacité restante du disque, si la capacité n'est pas suffisante, sélectionnez le
dossier de données dans les options d'opération et enregistrez-le sur un autre disque.

5.8 Programme EMMC : exemple de I' un-key-ghost
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10/t rir te fichier du projet [EMMC_GHOST.mpj] précédemment lu et de le copier avec une seule clé.

5.8.1 Sélectionnez IC (par exemple : JYO01_8bits)

Pour savoir comment sélectionner correctement le Cl, vous pouvez vous référer au contenu précédent.
5.8.2 Cliquez sur [Ouvrir le projet] dans le menu du projet

[#3! Xgpro v10.75

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V)
D, ®.,..% &  Open Project(O)

Select IC Save Project(B)
Save Project As(S)
N Close Project(C)
Set Interface Project attrib(A)
@ ZIF socket Modify Password(K)
=
T « Xgpro » UserData » Emmec_data v | & #F'Emmc_data" »
mav R ~ =+ @
= ~ g - 23 EI8E e b
+ T | EMMC_Ghost.rmp 2021/1/22 1628 MP)I4F 14
2w
= BA
360 EEERE
Emmc_data
IMG2
PLUS_DATASHE
3 HlE
# 30 Hig
B
= BA
f R v o« »
BN | EMMC_Ghast.mpj ~| | Project files{*.mpj) ~
ey | THTO) K

Apres avoir cliqué sur [Open], le projet a été chargé.

5.8.3 Programmer le nouveau CI (fait par une seule touche)

Il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres réglages, a ce moment-1a, le dossier de données, ECSD, CSD et d'autres options de

fonctionnement ont tous été réglés automatiquement, cliquez directement sur le bouton [PROG.] pour copier et programmer.

Note : Pour les projets qui doivent programmer la partition RPMB, veuillez consulter la section 5.8.4 pour plus de détails.
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TH6/TI 866II
¥gpro w1075 — O >
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)
A F o < Eraze imn"nj [ &
||| QAUTD sim[‘j]cm:a( EE%LAN‘K Iﬂﬂ:ﬁlﬂ + 00 e N PROG. % spour cw:u. sLe)
—Select IC IC Information({Mo Project opened)
ChipType:  EMMC ChkSurn: Mot Used ®
| AUTO EMMC_SB_1.8V @BGA1S3 (recormmend) | j ’7 IC Sizer ALtD OGE - 256GE XCecu” Pro
Set Interface
’7(3' ZIF socket 0 IC5P port [ 1CSP_wiCC Enable ‘ WioC current Ima: IDefauIt :I' & g gits ¢ 16 Bits Save Log | Clear |
PR P = 7 = S = P S = P S Y= T all hemimm 1ifa rime IPRE_EOL_IN A
B006-B088- Chip Program  APP Wersion: 10.75
8086-8618: . Info.--
—Location in Socket
00800-00820: MODEL: AUTO EMMC_8B 1.8V 54 EE
Be0e-80308: 54 EE
9000-0040+- Use Adapter: ADP-BGA169-EMMC Save Log | (I ! BGA153169 (TOP View) KE
fA00-68658: Analysiz file is complete, Space usage: 3.73% time: 205 A --— B
9000-0060+- Programm?ng User Area: Succeed.ed. Time : 31.735 5 -- Partition Size (3760125 NI NI OOooooooooooooo E
. Programming ECSD Succeeded. Time : 10ms :I':' :I':' GO nOoDnoo0 00 B
00800-0670: Programming CE0 Succeeded. Time : 0ms = =
! g Sooooooooooooo B
00068-0080: | |Programming 32 bits CheckSum : 0x 48026360 — = SO0 SO0
- - | |werity Restart EMMC ... 60,128 KB
ageA-08090: t = — SO0 o000 000
. Init EMMC... QK] [ OCR register: COFF3030 ) I I Ox 00 E580
0000-80A0: - — — oo O o oo - :
“erifing CSD Succeeded —_ —_ ao0 O & o0o
B000-00BB: | |yerifing ECSD Succeeded e nd Passwor
0BB0-0BCA: | |Verifing BOOT! : Succeeded. Time : 0.734 S - Partition Size 116354 KB Proces: || == coo O o oo
9088-00D8: | |verifing BOOT2 : Succeeded. Time : 0.719 S - Partiion Size 116384 KB Proces: == SO0 O o oo .
| |werifing User Area : Succeeded. Time : 10.937 S -- Partition Size :3760128 KB( = | | == SO0 o000 000 yet p
00800-08E0: Programming Yerifing Succeeded 32 bits CheckSum : 0x 48026360 f— f— oo o Co0
B0686-868F8: | |Programming Successfull Total Time: OM 48 S — — Sooooooooooooo eatures :
00008-6160: v — f— SORooooRooooRo
aeoa-0110: < \ > — — SOOoooOoooooo0
- — — \ n —-—
aeee-81208: Programuming EMMC : Succeeded f— f—
oon ornor| 10! | - : 0
0000-6140: ’ ROTECT : W v
AABA-B158: View Adpter | I Program | I BACK | ZIF48 >
Ext.C5D
~Options IC Config Informaton\\
[¥! Pin Detect [ check ID
[ Erase before Erase/Program/verify by one key
[T werify after [T Auto SM_MNUM
Skip Blank , @ o
[ Skip Blan Addr Range ALL Sect
[ Blank Check 0 [ oooooooa | -> [ oooooaFF | | |

Ready

Default Prograwanmer (1) : HGecu TS56

0000 0000 i

Le processus de programmation est illustré ci-dessus, le temps total de "Programmation + Vérification" est de 0 minute et 48

secondes, il est plus rapide que la lecture, car les données vierges ont été sautées lors de la programmation.

La nouvelle copie de la puce est terminée.

5.8.4 Notes du projet One-key-ghost :

® Lors de la programmation du projet, la capacité des partitions BOOT, RPMB et USER de la puce d'origine sera comparée a

celle de la puce programmeée. Si la capacité de la nouvelle puce dans l'une des partitions est inférieure a celle de la puce

d'origine,

la programmation sera arrétée.

® Lors de la programmation du projet, la version EMMC de la puce d'origine et de la nouvelle puce sera comparée. Si la version

de la nouvelle puce est inférieure a celle de la puce d'origine, la programmation sera arrétée.

®  Pour les projets qui doivent programmer des partitions RPMB, la clé d'authentification correcte de 32 octets est requise.

L'utilisateur peut charger la clé d'authentification dans le menu Fichier aprés avoir ouvert le projet, et enregistrer le projet

apres le chargement. Cette clé d'authentification sera utilisée comme nouvelle clé d'authentification lors de la programmation
du RPMB. (La clé d'authentification peut également étre chargée avant la lecture. Enregistrer dans le fichier du projet lors de
I'enregistrement automatique d'un projet avec la clé).

Si la clé d'authentification n'est pas chargée, lors de la programmation, la donnée OxFF entierement vide sera utilisée comme
clé d'authentification.

Remarque importante : la clé d'authentification, une puce ne peut étre programmée gu'une seule fois, elle ne peut pas étre
lue et ne peut pas étre effacée. Si la clé d'authentification est perdue, les données RPMB seront définitivement immuables.

Pour certains appareils, une clé d'authentification incorrecte ne sera pas acceptée.
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#56/T$8eBRPMB de la nouvelle puce a été utilisé lors de la programmation, mais qu'il n'y a pas de clé d'authentification, une erreur
de clé sera signalée. En ce moment,
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TS6/MEEGRIhnees du RPMB ne peuvent pas étre programmées. Si vous avez la bonne clé d'authentification, le RPMB peut étre
programmé normalement.

5.9 Exemple de programmation en circuit de 'lEMMC ISP

La programmation in-circuit EMMC est une application importante et pratique dans I'industrie de la réparation des appareils
ménagers. T56 programmateur par la programmation ISP, le taux atteint a 40Mb / S (transmission de ligne unique mesurée : 4,7M
octets / seconde), la longueur du cable ISP jusqu'a 40CM, qui est extrémement haute stabilité et la vitesse élevée. Pour le
commun TV carte mére 4GB IC, le temps de lecture est seulement environ 800 secondes.

Remarque : le réglage de la fréquence de travail est de 36MHZ par défaut. Via ISP, elle peut étre réglée & 40MHZ dans la plupart
des cas.

5.9.1 Connexion ISP EMMC

ISP Schematic Diagram

VCCO only exists at 3.3V and it is high impedance at 1.8V
IF VCCQ=1,8Y. Please use an external power supply

PIN1

Y vee — N Ernmc IgP Programming Connection

o ISSlES] vee [ > Xeeeu™ ap oy isimizimer

onp == ) £ 6o # 2 448 fir %4 Bitsif i #
e Jp— kA . Connect when 4 Bits width
== == Options Power | @ - )3
[ —] [——]
=1 = @ =y ()1
—1 = ® [
== ® cMD
— || —=—= el £ 1€<25CM, Wire Length <25CM = GND
= | == Ld etk
= h== 1|® RHATENTF, EFNEAILE == GND
e  e— — Do not separate the 3 wires here. <
[ —1 [ — ®

Haikou Xingong Electronic Co,Ltd

En général, les 1bits ont seulement besoin de connecter GND / CLK / CMD / DO a la carte mére, puis d'alimenter la carte mere.

Notes :

® [SP a deux masses, les deux masses doivent étre connectées, et le point de masse doit étre aussi proche que
possible de la ligne CLK.

® Laligne CLK et les deux lignes GND ne sont pas séparées, et la ligne CLK ne doit pas croiser d'autres lignes, la ligne
CLK a généralement une série de résistances R, vous feriez mieux de I'enlever.
Les deux extrémités du cristal du MCU dans le PCB, connectées a la masse, empéchent le MCU de fonctionner.
Connectez les lignes, mettez la carte mére sous tension et vérifiez si la broche RST_n de 'EMMC est haute. Si la tension
RST_n est de 0, vous devez tirer vers le haut la broche, sinon 'TEMMC ne fonctionnera pas. Vous devez connecter une
résistance de 1K a VCCQ (1.8V ou 3.3V). Cette broche est la broche de réinitialisation de 'lEMMC.

® Lorsque l'alimentation est fournie par une alimentation externe, I'ordinateur et le boitier de I'alimentation externe doivent
étre reliés de maniére fiable a la terre (interférence antistatique).

Note : Lorsque I'|SP est alimenté par le programmateur et que ISP_3.3V est coché, les broches VCC et VCCQ du
programmateur seront alimentées a 3.3V. Lorsque ISP_1.8V est Vérifié, le programmateur est seulement pour VCC 3.3V,
VCCQ état de haute résistance, VCCQ 1.8V nécessite une alimentation externe.
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BRRAEESIDE L'ic EMMC BGA153/169 :
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5158k ection du Cl et analyse du Cl

)

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(l)
DAU‘I‘U T8 Baﬂ_m: @vzmw @:D] +im 7 i@.} B o E‘cmv. Dy
Select IC IC Information(No Project opened)

ChipType: EMMC ChkSum: Not Used
IC Size: Auto 0GB - 256GB

AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V(recommend)

Set Interface
C © ICSP port ICSP_VCC Enable Vee current Imax:  |D=fault g C

Select Device
Search Device Manufactory Device

AUTO EMMC AUTO EMNMC (ISP) 1B 1.8V ( ormend)
AUTO EMMC(ISP)_1B 3.

AUTO EMNC (ISP _4B_1.8V
AUTO EMNC(IP)_4B_3.3V
Type LUTO EMMC_BB_1.8V BBGA100 (recommend)
LUTO EMMC_BB_3.3V BBGALO0
ALL AUTO EMMC_4B_1.8V BBGALO00
LUTO EMMC_4B_3.3V BBGALO0
ROM/FLASH/NVRAM AUTO EMMC_1B_1.8V BBGALO00
LUTO EMMC_1E_3.3V BBGALO0
MCU/MPU LUTO EMMC_B8B_1.8V BBGALLS3 (recommend)
LUTO EMMC_B8B_3.3V BBGL1S3
PLD/GAL/CPLD LUTO EMMC_4B_1.8V BBGA1S3
LUTO EMMC_4B_3.3V BBGL1S3
SRAM/NVRAM LUTO EMMC_1B_1.8V BBGA1S3
LUTO EMMC_1B 3.3V BBGL1S3
NAND LUTO EMMC_B8B_1.8V BBGALL6Z (recommend)

EMMC/EMCP AUTO EMMC 8B 3.3V BBGLLEZ

D}

AUTO EMMC_4B_3.3V BBGL1sZ
AUTO EMMC_1B 1.8V BBEGL1&Z
AUTO EMMC_1B 3.3V BBGL16Z
AUTO EMNC_8B_1.8V BBGL1GS (recommend)
AUTO EMMC 8B 3.3V @BGL1GD
AUTO EMMC 4B 1.8V @BGL16Y
AUTO EMMC_ 4B 3.3V @BGL16D
AUTO EMMC_1B 1.8V @BGL16Y
AUTO EMMC_1B 3.3V @BGL16D
AUTO EMNC 8B 1.8V BBGLZZ1(recommend)

o) o elie o e e]

AUTO EMMC_4B_1.8V BEGL16Z
VGAHDM

AUTO EMMC 8B 3.3V @BGRZZ1
AUTO EMMC 4B 1.8V @BGRZZ1

AUTO EMMC 4B 3.3V @BGRZZ1
- AUTO EMMC 1B 1.8V @BGRZZ1

XEGecu AUTO EMMC_1B_3.3V BBGA221

Automatic Identification IC Total: 26022

Select Cancel

Tapez "AUTO EMMC".
Sélectionner AUTO_EMMC(ISP)_1B_1.8V

Cliquez sur le bouton <Analyse IC> et vérifiez si la connexion est normale. S'il n'y a pas de probléme, passez a I'étape
suivante.

5.9.3 ISP lit les données du Cl original

Avant la lecture, définissez 40MHZ comme fréquence de fonctionnement dans les options de fonctionnement et cliquez sur le bouton
[Read] dans la barre d'outils.

T VELILY ALCEL FLUQLC S Ig UL Fes:

40 mHZ jl

r 1
W Select Power wvoltage |Vob=3.3V/VCCOS1.8V Jd |

v Select Clock

Location in Socket

[AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V(recommend)

Save Log

- - T56 Programmer
Init EMMC ... OK] { OCR register: COFFS080 )
Reading ECSD : Succeeded l s s s s nnns i

Authentication Key nat yet programmed, RPMB not used

[ Calcu available disk capacity: 199 GB
Reading BOOT1 : Succeeded. Time : 0.454 5 -- Partition Size 12045 KB 12345678
Reading BOOT2 : Succeeded. Time : 0.438 5 -- Partition Size 12045 KB
Reading User &rea ...

D3[used 4Bits)
D2[used 4Bits)
D1[used 4Bits]
Do

CMD

Gnd

CLK

Gnd

Ll T E R N = I - I~ -

Reading User drea ...

if Bus 1 bits, D1{D2{D3 not used
| 380w [EE l

¢ e ICSP Comnection | stor |

v
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Ié%?&&%@ﬂls de lecture est illustré dans la figure ci-dessus, la vitesse de lecture stable est de 4.7MB/s a une fréquence de
fonctionnement de 40MHZ. La vitesse de lecture est de 4.1MB/s a 36MHZ, s'il y a l'erreur, la fréquence peut étre réduite

Location in Socket

AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V{recommend)

Save Log

T56 Programmer

N
Werify Restart EMMWC l T e e i
Init EMRAC . O [ OCR register: COFFS080 )

Yerifing C5D Succeeded 12345678
Yerifing ECED Succeeded
Yerifing BOOTT | Succeeded. Time : 0.437 5 -- Partition Size (2045 KB Processi

Werifing BOOT2 : Succeeded. Time : 0.437 S —- Partiion Size : 2045 KB Processi 8 D3[used 4Bits)
Analysis file iz complete, Space uzage: 3.62% time: 245 Fi D2[usgd 4Bi15]
‘\-’er?ﬁng User Area Suc;eeded. Titne : .54 297 £ - Partition Size (3566624 KB( B D1 [used 4Eiis]
[Reading +Verifing Succesded Total Time: 14 M43 S 5 DO

4 CMD
Saved OMNE_KEY _GHOST project to file:
DHgprotUserDatatemme_d2 EMMC_Ghast mpj 3 Gnd

v 2 CLK

< >

1 Gnd

! Pl if Bus 1 bits, D1/D2/D3 not used

1008 | |

Waewr ICEP Connection Fead | BACE

correctement.

® Le temps total pour "Lire + Vérifier" le circuit intégré 4G est inférieur a 900 secondes. Le temps de vérification est
particulierement court car le circuit intégré occupe trés peu d'espace.

® |l est également possible d'enregistrer un fichier de projet fantdbme a une clé, il suffit d'ouvrir le fichier de projet lors de la
copie, la méthode spécifique est la méme que dans la section 5.8.

5.9.4 Programme ISP IC

*Sélectionner IC AUTO_EMMC(ISP)_1B_1.8V
*Quuvrir le fichier du projet de clone a clé unique lire
Dans des conditions normales, ouvrez le fichier projet et programmez toutes les données lues a partir de 'EMMC pour
terminer la copie avec une seule touche. Si vous n'avez pas besoin de programmer toutes les données, veuillez
décocher I'option que vous n'avez pas besoin d'écrire.
Une autre méthode : Aprés avoir sélectionné IC, n'utilisez pas le fichier de projet, sélectionnez simplement le dossier de
données. Vérifiez la zone & programmer dans les options d'opération, qui est entierement définie par I'utilisateur.
® Cliquez sur le bouton [PROG.] dans la barre d'outils pour
commencer a programmer IC Open Project.

Xgpro v10.75

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V)
0, . % &  Open Project(O)
Select IC Save Project(B)
’ Save Project As(S)

i AUTO EMM(

Close Project(C)

Set Interface Project attrib(A)
C Modify Password(K)

[AS)
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T56/TL866II

Ouvrir le fichier du projet : EMMC_GHOST.MPJ

1]

feEaig FETiHE
) N ER A=t =R
* FE | EMMC_Ghost.mpj 202101723 16:28 MR 24
| 3Ey
= BR
360 NRE
Ernre_data
IMG2
PLUS_DATASHE

oy | O

T « ¥gpro » UserData » Emmc data v | & BE"Emmc_data"

0 HrrafE
30 mg
[ s
= Bk
gas
FAFEN): | EMMC_Ghostrnpj ~| |Project filesC.mpj

HK

14

BE

Cliquez sur [PROG.] dans la barre d'outils

Le processus de programmation complet, comme indiqué ci-dessous, efface, programme et vérifie toutes les partitions avec une

seule touche.

| AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V(recommend)

I
Zave Log
|

Analysiz file iz complete, Space usage: 3.62% time; 215

! Programiming User Area : Succeeded. Time © 53734 5 -- Partition Size (3566624
1 |Programming ECSD Succeeded. Time : 10 ms

Programming C=0 Succeeded. Time . O0ms

Programming 32 hits CheckZum : 0x 4BD2E360

| |Werify Restart EMMWC | .

Init EMMC... ORI [ OCR register: COFFS0S0 )

Yerifing CE0 Succeeded

| |“erifing ECSD Succesded

| Werifing BOOTT : Succeeded. Time : 0.437 5 -- Partition Size (2048 KB Processi
Yerifing BOOT2 : Succeeded. Time ; 0,422 S -- Partition Size (20458 KB Processi
- |Werifing Uzer Area : Succeeded. Titne © 30. 16 = -- Partition Size (53566624 KB T
{ |Programming Yerifing Succeeded 32 bitz CheckSum . Ox 4BD2E3560
Programiming Successtull Total Tine: 1M 28 S

[ >

Programming EMBMC : Succeeded

100% | |

iewr [CSP Commection Frogram | BACE

[FIN DE L'EMMC]

63

L]

Location in Socket

[ ]

T56 Programmer

12345678

D3[used 4Bits]
D2[used 4Bits]
D1[used 4Bits]
Do

CMD

Gnd

CLK

Gnd

if Bus 1 bits, D1/D2{D3 not used

=T LR - S L o B — R I - ]

—

e

L e B e B

T T T
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T56/TL866II

6. Programmation NAND/SPI_NAND

T56 supporte jusqu'a 256G bits NAND flash, supporte les boitiers BGA et TSOP et SPI NAND

TL866II supporte uniqguement les puces TSOP48 avec une capacité inférieure a 8G bits (1G bytes)

6.1 Caractéristiques des FLASH NAND

® Laflash NOR accéde de maniére aléatoire a toutes les cartes mémoire et aux lignes d'adresse et de données des interfaces
dédiées (comme I'EPROM). Mais il n'y a pas de ligne d'adresse dédiée dans la flash NAND. Elle est constituée d'un bus
d'interface de 8/16 bits de large qui envoie des commandes, des adresses et des données aux registres internes, ce qui
permet une configuration plus souple pour de nombreuses puces originales. L'architecture flash NAND, I'accent sur un co(t
plus faible par bit, des performances plus élevées, et le disque peut facilement mettre a niveau a travers l'interface, NAND
est moins codteux et de plus grande capacité.

) NAND, les mauvais blocs sont autorisés. En raison du processus de production de la NAND, des blocs défectueux
apparaitront de maniere aléatoire dans la puce d'usine. Les mauvais blocs sont initialisés a 'usine et marqués comme tels
dans la zone spéciale. Si des blocs défectueux apparaissent pendant I'utilisation, ils doivent également étre marqués.

® Retournement de bits : Si un bit flip se produit sur des fichiers critiques, le systeme se bloque. Par conséquent, lors de
l'utilisation de NAND FLASH, des algorithmes tels que ECC/EDC doivent étre utilisés pour la correction des données afin
de garantir la fiabilité.

® |l existe une zone de réserve. Comme la mémoire NAND FLASH possede les deux caractéristiques susmentionnées, la
zone de réserve sert a placer les drapeaux de blocs défectueux, les valeurs ECC, les informations sur les circuits intégrés et
les informations sur les fichiers.

®  Gestion des mauvais blocs NAND FLASH : Il existe de nombreuses fagons de gérer les mauvais blocs dans les NAND
FLASH. Différents fournisseurs de systémes peuvent choisir différentes méthodes de gestion des blocs défectueux pour
répondre aux besoins du développement de produits. Le logiciel définit trois méthodes communes parmi lesquelles
I'utilisateur peut choisir. Le logiciel définit trois méthodes communes que les utilisateurs peuvent choisir et utiliser, et permet
des algorithmes ECC définis par |'utilisateur pour des applications flexibles.

6.2 Structure de NAND

La figure suivante montre le MT29F4G0O8ABAEA a titre d'exemple :

MT29F4G08 a 2 plans *2048 blocs, le programmateur est exploité en blocs, numéro d'index 0-4095 blocs. Chaque bloc a 64
pages, et le traitement de chaque bloc est séparément écrit a la puce séquentiellement.

La taille de chaque page : 2048 octets (taille de page) + 64 octets (taille de réserve) =

2112 octets La capacité totale du Cl est : 2112 * 64 (Page) * 4096 (Bloc) = 4224MB.

Figurﬁ: 9: Array Organization - MT29F4G08 (xB)

+—2112 bytes —s+— 2112 bytes —»

; “ . DOT
Cache Register | 2048 64 2048 :'Ed |-.|—|::—I- Doo
Data Register 2048 :54 2048 64[ e ]
= i 1page = (2K + 64 bytes)
) 1 1block = [2K +64) bytes x 64 pages
2048 blocks : = (128K + 4K) bytes
per plane 1 block 1 block
< =
4086 Blocks 1 plane : [2112132KM+b4 K) bytes x 2048 blocks
per device -
A tdevice = 2112Mb x 2 planes
e d = 4224Mb
i - A -
Plane of Plane of
even-numbered blocks odd-numbered blocks

0, 2,4,6,..,4082, 4094) (1,3, 5,7, .., 4093, 4005)
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T56/TL866II
6.3 Interface principale du programme NAND

Aprés avoir sélectionné le ClI, l'interface du logiciel est la suivante :

Xgpro w1075 - O *
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(¥) Help(H) Language(l)
& 1 [lswe | A, 0t Readu® +an om0 M Quon B e
R
| MT29F1G0BABAEAWP Program(®) x00_08400000 Bytes 135168 KB Xcecu® pro

’7(3' ZIF socket CICSP por Blark Check(B) 'C current Imax: IDefauIt 'l & g gits ¢ 16 Bits Save Log | Clear |

Set Interface —Kv—-"— Erase (E)

Address o1z . sl Bl clole]|F[asc Iﬁ’
8000-0028: 4E 41 Al Serials Number 26 49 0608 80 06 08 MAND Flash I.... AR R R AR AR AR R AR ARAISTRAR
0OB0-0830: B0 B8O @ Testing 3 P8 08 22 DE AS A2 .-.@..7.._... . 1 Programmer Connected.
ﬂﬂﬂﬂ—ﬂﬂhﬂ: 50 ﬂﬂ !' / ["] ["] ["] ["] 50 ?s P_@ ----------- Px 1“1“1“1“1“1.“1“1“1“1“1“1“************************
8006-0050: 00 00 O Multi Prog. B0 60 B0 B0 S5F CO -vuvueceeuncn.. . DE““ES;:Pgﬁzguv;i;g?:ugué%'ﬂ
000e-8868: B2 5A 0 NAND Bad Block Check 86 9F 10 82 68 60 .2..... | I USE SPEED MODE: HS 4GUMHZ
aoeA-8078: 68 68 8 Logic IC Test A6 B8 B8 68 B8 A0 ............a... R e
0BB0-0B80: 54 68 7! TW/LCD Tools 208 31 34 3a 34 32 Thu Har 12 14:42
pe@e-0@98: 34 35 3. __ . __ __ __l31 35 ean @@ @@ @@ :54% CST 2815.... PageSize : 2048
00A0-BAAA: @8 AA A AA OO AA BB AR B7 AB B B0 B3 46 69 44 . ............ FiD dparedize @ 64
0000-B0BG: B0 68 08 01 A1 8 74 FO 1D 22 87 C2 81 04 06 OF -..... B Fages Per Block : 64
8000-00CH: 48 69 64 03 42 28 68 15 88 88 00 00 88 88 88 88 Hi..B( ......... Tgi:ikzlgéiz 1;223 + 4KB
0BBO-0BDO: B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 10 B2 B0 B0 B0 B0 10 B7 . -..-e-aa-a-aa-n Dowice Size +  128ME + 40S6KE
0BBO-0BEG: 61 1B B0 B0 40 20 60 B0 10 40 B0 B0 B0 60 60 6@ a...@ .. .@... .. Bus Width : &
0BBO-0BFO: B0 B0 B0 BA B0 B0 B7 B67 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 ... -.-a.-a-a.-n nCE# Pin : 1
0BBO-0160: B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 AA B AA B AA BB AA .- e-aaoe-aa-n nEB# PIN : 1
peBO-01108: ©7 B0 B8 B0 41 4y 17 22 B0 B9 B9 B0 61 86 74 F@ ....AD."....a.t
08B0-0120: 73 12 B0 40 81 B4 BA 9F 2F 69 B4 B3 42 28 68 15 s..@..../7i..B("
0ABO-0130: 88 88 B0 B0 88 88 88 88 B0 00 00 60 00 B0 B0 B ... o.-..-.-a.-n
0BPO-0140: B0 B0 B0 B0 B0 B0 10 B7 63 1B OO0 OO OO 20 00 00 ........ [
0EBO-0150: B0 40 B0 B0 B0 60 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B8 B8O 60 .@... ... ......
0BBO-0160: B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 .- .-.-a.-a-a.-n
0ABO-0170: B0 E1 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 .- . o.-aeo-a.-n < >
Block 0 Unigue ID | Options | Device.Info Block @Fie: 5 j «— 5
~Cptions \ IC Canfig Infarmatan
¥ Pin Detect W Check ID 4 I't\Ihoeten:ecintclélg;E up and down arrows to browse the data of the previous block or
[ Erase hefare
[ werify after 1 st SM_MUM 6
[T Skip Blarik Addr.Range: & ALL € Sect \ﬁ | iuto Identi. (CNFI) |
[T Blank Check 0 ["oooooooa | -> [ oooooooo! | | I
Default Programmer (1) : XGecu TS6 ’W él

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Cliquez sur le bouton de sélection pour choisir le modéle de CI

Chargement et sauvegarde : fichiers de données a charger ou a sauvegarder dans un fichier aprés lecture

La fonction <NAND bad block check> du menu n'est valable que pour les marqueurs de bloc défectueux standard, pour
une petite quantité de données spécifiques du périphérique, si le marqueur de bloc défectueux n'est pas standard, le

résultat de la vérification n'est pas précis, vous pouvez l'ignorer.

Configuration et options : configuration de la méthode de programmation NAND, voir la section suivante pour plus de

détails : configuration et options (pour le personnel de maintenance des équipements, généralement les parameétres par
défaut, n'ont pas besoin d'étre modifiés)

Commutateur de bloc de données : I'utilisateur parcourt le tampon de données par bloc, aprés avoir chargé le fichier ou lu

le ClI, I'utilisateur peut utiliser le logiciel pour parcourir directement les données dans le bloc défini.

ONFI identification automatique des parametres IC : le modele IC non répertorié dans le logiciel, pour la puce NAND en ligne
avec la norme ONFI, l'utilisateur peut utiliser cette fonction pour identifier automatiquement les paramétres de la puce, ajuster
automatiquement les parametres du logiciel apres l'identification. Vous pouvez lire et écrire directement, et peut étre

enregistré comme un modéle de Cl personnalisé, voir le chapitre 10 Ajouter un Cl personnalisé pour plus de détails.
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6.4 Configuration et options NAND

Cliquez sur le bouton [Options] de la figure 4 pour accéder a l'interface de configuration de la programmation.

6.4.1 Programmation des options de fonctionnement
Paramétres lors de la lecture ou de la programmation

Prog. Vitesse : si une erreur se produit pendant la lecture ou la programmation, essayez de sélectionner "Low Speed".
1. Operation Options

Erase Before Programming

I:‘ Not clear EBad Block Mark when Erase
Skip Blank (" High Speed
Auto Verify after reading or Progragoning

I:‘ Elank Check Before Prograwming
|:| Read Deviee Unicgque ID (UID)

6.4.2 Bit flip Permission

Défini par le bit de correction d'erreur ECC requis, généralement défini par défaut, il n'est pas nécessaire de le modifier.
Remarque : Lors de la lecture ou de I'écriture sur la puce, les bits de la NAND sont inversés, de sorte que le fichier de
données lu peut ne pas étre exactement le méme a chaque fois. Les données du fichier sont valides tant que la vérification

automatique est passée lors de la lecture, ce qui signifie que les données d'erreur sont dans la plage autorisée.

2. Bit Flip Permission

(" 1bita/512B {  4bits/512B (  Sbits/S512B (@ Zdbits/1024: ( 40bits/ 10241

6.4.3 Personnaliser les parametres NAND
Le logiciel permet & l'utilisateur de régler les paramétres NAND selon la fiche technique du CI. Théoriqguement, l'utilisateur peut

ajouter n'importe quel circuit intégré NAND en le personnalisant, voir le chapitre 10 Ajout de circuits intégrés personnalisés pour

3. Customize NAND parameters

I:‘ Customize Setting

Page Size : |4,:,95 J VCC Voltage |3.DV ﬂ
Spare Size : |224 J Bus Width : |E Bits J
Pages per EBlock : |54 J PIN CONFIGURATICH : |ONFI =TD J
ElocksPer#CE (Die) : |2043 J PACELGE : |TSOP4EI J
HCEn (Die) : |1 J Internal ECC : |Disable J
#REn Pins |1 J Device ID : ZC DC

View Config Resault |

plus de détails.

66


http://www.xgecu.com/

Guide d'utilisation du logiciel Xgpro -

www. XGECU.com

64 4380 m du fichier/ Chemin d'accés/ Partition attribuée

4. File name / Path / Block Assigned

Data access mEthDd:(? Single File Mode ,A4ll Datas

Temporary Buffer Floder:

(" Single File,Partitions Mode

(" Mulriple Files and Partitions

Caleu. CRC3Z

Zet Buffer Floder

|D:\XgprD_TSE\UserData\NAND

PART. ST_BLK END_ELE

CNT_BLK

File

[u] a3

=lu]

P:

Y Xgpro TE64 Userbata\NANDY Part 1.hin

100 199

95

4 Hgpro TSeY UserData|NANDY Part_2.hin

P:

Y Egpro TH64 Userbata\HANDY Part 5.hin

P:

Y Xgpro_T56% UserData\NANDY Part_4.bin

P:

Y Xgpro_ TH64 Userbata\HANDY Part 5.hin

P:

Y Xgpro_T5eh UserData\NANDY Fart _6.bin

P:

4 Xgpro_T564 Userbats\ NAND, Part_7.hin

OO00000EE

o| o 9| 2| o @

P:

Y Xgpro_T56h UserData\NANDY Fart_8.bin

6.4.4.1 Dossier de la mémoire tampon temporaire

Le dossier ou sont stockés les fichiers temporaires lors de I'accés a un fichier unique.

Les fichiers NAND peuvent occuper beaucoup d'espace sur le disque. Seulement lorsque la capacité du disque est faible, vous

devez placer le dossier sur un autre disque, normalement aucun changement n'est nécessaire.

6.4.4.2 Méthode d'accés aux données

® Mode fichier unique, toutes les données : toutes les données proviennent d'un fichier tampon unique lors de la

programmation, ou sont stockées dans un fichier tampon unique lors de la lecture. En général, ce mode est utilisé pour la

copie papier.

® Mode fichier unique, partitions : les données proviennent d'un fichier tampon unique (chargé par I'utilisateur) lors de la

programmation, ou sont stockées dans le fichier tampon lors de la lecture. Lors de la programmation ou de la lecture, les

données sont traitées par partition.

B PART : Sélectionnez la partition a utiliser
B ST _BLK: Bloc de départ de la partition
B END_BLK: Bloc de fin de partition

B CNT_BLK: Le nombre de blocs de données dans le fichier pour la partition actuelle (le nombre réel de blocs de

données a traiter) Note : La taille de la partition (END_BLK-ST_BLK+1) doit étre supérieure & CNT_BLK lors du réglage.

La mémoire de la partition suivante ne peut pas chevaucher celle de la partition précédente.

Fichiers et partitions multiples : Le mode partition est identique au précédent, mais chaque partition utilise son propre
fichier, qui n'utilise pas le fichier tampon.

En production de masse, le mode de partition NAND est généralement utilisé pour le processus de saut de bloc défectueux,
qui peut étre défini par I'utilisateur selon les besoins, voir Gestion des blocs défectueux pour plus de détails.

6.4.5 Définir la zone OTP

Seul le programmateur T56 peut supporter I'OTP
Certaines NAND posséedent une zone OTP spéciale ou les données peuvent étre écrites, généralement utilisée pour stocker
les numéros de série, les données fixes ou immuables, etc. OTP est I'abréviation de "One Time Programmable”, c'est-a-dire
programmable une seule fois. Une fois que les données de cette zone ont été programmeées, elles ne peuvent plus étre
programmées a nouveau.
Lors de la lecture du CI original, vous pouvez vérifier cette option, apres la lecture, vérifiez si les données du fichier de

données OTP sont completement vides. S'il y a des données, les données OTP doivent étre écrites ensemble sur la nouvelle
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T56/NAMBlors de la copie.
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5. Set OTP Area

[
[]

‘D (W Egpro TSeh UserData’\NANDY OTP_data.bin

u]

Fichier de données OTP : Désactiver ou activer 'OTP

OTP pages : fait référence au nombre maximum de pages dans cette zone, seul le nombre inférieur de pages peut étre défini.

6.4.6 Zone de réserve dans le dossier

6. Spare Area in the File

(@ Include Spare Area

(" none

En raison de la nature particuliere de NAND FLASH, le fichier de données est s'il inclut les
données de réserve. Si non inclus : le fichier n'inclura pas les données de la zone de

réserve.

6.4.7 Mode de gestion des blocs défectueux

3 modes de gestion pour le mauvais bloc

¥. Bad Block Handle Mode
(" Skip Bad Elock
fi Hard Copvy

(" Replace Elock  RBElock# | a
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T56/TLS660
6.4.7.1 Sauter le mauvais bloc

Si un mauvais bloc est trouvé pendant la lecture ou I'écriture IC, le programmeur sautera le mauvais bloc. Et passe directement
au bloc suivant. comme ci-dessous :
Fichier de donnéesNAND Flash

Bad Block

Bad Block

)

6.4.7.2 Copie papier

Force la lecture ou I'écriture de données, que le bloc soit marqué d'un mauvais bloc ou non. Si la vérification affiche une erreur
pendant I'écriture, la programmation sera arrétée. Cette méthode est généralement utilisée pour la maintenance technique lors du

remplacement des puces mémoire.

6.4.7.3 Remplacer le bloc défectueux

Les blocs défectueux sont écrits au début d'un ensemble de blocs spécifique, ce qui permet au systeme de penser logiquement
que la mémoire est toujours une zone contigué, et est généralement utilisé en mode partitionnement.

Voir les instructions détaillées dans I'exemple de configuration ci-dessous. Le type de numéro dans le bloc de départ (exemple :
900) est l'index réel du bloc de remplacement qui est écrit dans la mémoire FLASH lorsque le bloc défectueux est trouvé.

6.4.7.4  Activer le fichier d'algorithme défini par |'utilisateur

Dans le fichier DLL d'algorithme personnalisé, I'utilisateur peut, avant la programmation, effectuer un traitement des données ou
un calcul automatique du numéro de séquence pour n'importe quelle donnée du bloc, ainsi que des algorithmes ECC, etc. Il est
également possible de remplir automatiquement la table BBT avec des données en fonction des mauvais blocs sautés pendant la
programmation.

Pour plus de détails, veuillez nous contacter et nous pouvons le personnaliser en fonction de vos besoins.

6.4.8 Exemple de configuration 1 (MT29F1GOS8ABAEA)

Méthode d'opération : fichier unique, mode partitions, sauter les blocs défectueux.
1) programmer NAND FLASH avec partition
2) mode de traitement des blocs défectueux : sauter le bloc défectueux
3) Données du fichier : le fichier comprend les données de la zone de réserve.
4) Utilisez 2 partitions :
La premiére partition : de 0# a 199#, un total de 200 blocs, la longueur réelle des données écrites est de
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TS6/TL86M blocs La deuxiéme partition : de 1000# & 1023#, un total de 24 blocs, la longueur réelle des données
écrites est de 5 blocs
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Kﬁﬁé-gliggqgglages ci-dessus, vous pouvez commencer la programmation. Les résultats de l'opération

sont indiqués dans le tableau 1-2. Si la longueur du fichier tampon n'est pas suffisante, la programmation

est interrompue.

Si la longueur du fichier tampon dépasse la longueur des données BLOCK (Total 15 blocs) a écrire, la programmation est
terminée. L'interface de configuration est présentée comme suit :

—4. File name / Path / Block Assi i

Data access method: Jingle File Mode iAll Datas
G Single File,Partitions Mode
Multiple Files and Partitions Calcu. CRC32
Temporary Buffer Floder: Set Buffer Floder
|D:\XgprniTSS\UsE[DatE\NAND
PART. ST BLK END ELK CNT ELE File
1| o L [+ Zopro_T56\ UserbatatNAND Part_1.hin J
2 1000 1023 5 ID:\XgproiTSS\UserData\NjLND\Part72 _bin
INE 0 0 RN | END- T ST A T a: A T
D 4 | o | o | o ID:\XgpruiTSS\UsErData\NmD\Part74.h1n J
D 5 I o I o I [u] ID:\Xgpro_TSS\UserData\NAND\Part_S.bln J
D 6 | ] | ] | o ID:\XgprniTSE\UsErData\NmD\Partiﬁ.hln J
D 7 I o I o I [u] ID:\Xgpro_TSS\UserData\NAND\Part_?.bln J
D 5 | ] | ] | o ID:\XgprniTSS\UsErDatS\NAND\Part.fB.hln J
Tableau 1-2 : Programmation du diagramme de processus
Fichier tamponNAND Flash
Début du fichier
2112x64 octets 0# Bloc
2112 octets x64 1#.....6# bloc
*6 blocs Partition 1
Skipped 3
2112 octets x64 7# Bad Block sauté
2112 octets x64 Bloc 8#
2112 octets x64 O#

10#10 blocs fin

1004# Bab Block sauté

Notes :

Dans cet exemple de configuration, la lecture ou la vérification s'effectue également par la partition
1. Lisez 10 Blocs de la partition 1 et enregistrez-la dans le fichier
2. Lisez 5 blocs de la partition 2 et enregistrez-les dans le fichier
3. Lire la fin.

En définissant les partitions de maniéere flexible, vous pouvez lire ou écrire individuellement les données d'un ou plusieurs blocs.
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T56/TL366I
6.4.9 Exemple de configuration 2 (K9F1208UO0C)

Méthode d'opération : fichiers multiples, mode partitions, remplacement

1)
2)

3)
4)

5)

6)

des blocs défectueux K9F1208UOC parametre :
Capacité du Cl : (512+16)*32*4096 blocs

Taille de la page : 512 octets

Taille de rechange : 16 octets

Pages par bloc : 32 pages Taille

du bloc : 4096

Utiliser la table de partition pour écrire dans la mémoire NAND FLASH

Mode de gestion des blocs défectueux : remplacer le bloc, si des blocs défectueux sont trouvés, écrire dans la position de départ
du bloc 4000#.

Données du fichier : comprend la zone de réserve
Utilisez 2 patrtitions,
La premiere partition : de 1# a 1000#, un total de 1000 blocs, la longueur réelle des données écrites est de
100 blocs La deuxiéme partition : de 2000# a 3999#, un total de 1000 blocs, la longueur réelle des données
écrites est de 3 blocs
Le fichier de données écrit est : PART_1.BIN Partition 1

PART_2.BIN Partition 2.

Le processus de programmation est présenté dans le tableau 1-3.

4, File name / Path / Block Assigned

Data access method: (7 Single File Mode , ill Datas

Single File,Partitions Mode
(@ Multiple Files and Partitions I Calcu. CRC32

Tewporary Buffer Floder:

‘D :\Xgpro T56\UserData’NAND

PART. ST _BLK END_BLE CNT BLK  File
Vi o [ 1000 [ 100 [p:\Eepro_TS6%UserData\NAND\Part_i.bin

2 | zooo 3000 3 D:Xgpro_TSE\UserData)NANDYFart_z.bin

B —
D:%Egpro_ TS50\ UserData’WAND, Part_3.hin

|D W Egpro TSeY UserDaca\MANDY Part_4.bin

ihEgpro T56%\ UserDataWAND, Part_S.hin

|D W Egpro TSeY UserDaca\MANDY Part_&.bin

|D thEgpro T56\UserDataNAND, Part_7.hin

o| of of o of o
o| of of o of o
=

|D W Egpro TSeY UserDaca’\ MANDY Part_S.bin

7. Bad Block Handle Mode

(" skip Bad Block

Hard Cop

(@ PReplace Block  RBlock# 4000
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T56/TLBGGT Fichior

(512+16)x32bytes NAND Flash

Fichier:Part_1
528x32 octets

528x32 octets

0# bloc RES

\

1# Blocage du début de la 1e
partition

528x32 octets

\

2# bloc

528x32 octets

528x32 octets

N# bloc

N+1# Mauvais bloc

528x32 octets

N-+2#

528x32 octets

Fichier:Partie_2

4000 # Remplacer la partie 1 N+1

4002# Part2 2001#

6.5 Programmer NAND par ISP

La programmation ISP ne supporte que le SPI NAND IC, sélectionnez le mode X1, cochez I'option <ICSP port> pour programmer.

Le processus de programmation ISP n'est pas différent de I'utilisation de I'adaptateur. Ne pas séparer les trois fils, tout en

connectant les deux lignes GND et les lignes d'horloge CLK.

6.6 Sauvegarder le fichier du projet

Pour tous les parametres de configuration, vous pouvez "Enregistrer le projet" dans un fichier de projet. Lorsque vous I'utilisez a

nouveau, il suffit d'ouvrir le fichier de projet et vous pouvez directement programmer. Il convient a la production de masse.
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6.7 Copie de la Flash NAND a partir de la puce d'origine

6.7.1 Notes:

Lors de la réparation d'un équipement, nous devons souvent lire les données d'une puce d'origine, les copier sur une autre

puce neuve, puis la souder sur la carte. Pour s'assurer que la puce peut fonctionner correctement, les utilisateurs doivent

préter attention aux points suivants :

1.

Copier la configuration de la puce : Utiliser les parametres par défaut du logiciel du programmateur.

Parameétres des options : doit utiliser la copie papier, les données dans le fichier doivent inclure la zone de réserve,
toutes les autres options ne sont pas cochées par défaut. Lors de la lecture par ce mode, le programmeur peut lire tout
le contenu de la puce (y compris le contenu du bloc défectueux) dans le fichier.

Certaines puces NAND FLASH possedent un identifiant unique. Les applications de systemes embarqués peuvent lire
I'ID unique de la puce et effectuer des opérations de cryptage dans le programme, car I'ID unique est défini par le
fabricant de la puce en usine et ne peut pas étre modifié ou copié. Dans ce cas, méme si vous avez copié
correctement tout le contenu de la puce (y compris le contenu de I'OTP), elle ne fonctionnera pas correctement apres
son remplacement par une nouvelle puce.

Par exemple : MT29F4G08ABAEA posséde un identifiant unique (16+16 octets), qui ne peut étre lu que par les
utilisateurs et ne peut étre réécrit. Si I'application est cryptée par cette méthode, elle ne peut pas étre remplacée

par la nouvelle puce, sauf si vous pouvez modifier le logiciel du systeme embarqué.

Zone OTP (zone de stockage programmable a I'avance)

La zone OTP n'existe que sur certaines puces NAND Flash, veuillez consulter la fiche technique du CI pour plus de détails.
Par exemple : MT29F4GO8ABAEA a des données OTP de 30 pages (30Pages*2112 octets). Lors de la lecture, vous
devez lire le contenu de I'OTP en méme temps. Vérifiez si le fichier OTP est complétement vide (FF), s'il y a des
données OTP, vous devez écrire 'OTP en méme temps lors de la programmation. Seul le T56 peut prendre en charge
la lecture et I'écriture de données OTP.

Lisez le contenu de I'OTP, comme indiqué ci-dessous :

5. Set OTP Area

v Eead or Programming OTP area

[ OTP PROTECTED After Programmi Jelect OTP data file

|D:HXgprDHUserDataHNﬂNDHOTP_data.hin

OTFP Pages Per Die : 30

6.7.2 Configuration et options

Parameétres par défaut : copie papier, mode fichier unique toutes les données, y compris la zone de réserve (OOB)

6. Spare Area in the File 7. Bad Block Handle Mode
(i Include 3pare Area (_\ 3kip Bad Elock
(_‘ none (5‘ Hard Copy

{ " BReplace Block  BElock# 0
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6°73°%%e 1a puce originale et la sauvegarder

Cliquez sur le bouton [Read] de la barre d'outils pour lancer la lecture de la puce, comme suit :

1Chip Read APP Wersion: 10.75

MODEL: MT29F1GO8ABAEAWP
Use Adapler:TSOP48 DIP48 Save Log |

Pins Detected Passed!

D O 2CF1 ... Ckl

D: Calcu.available disk capacity: 199 GB

Reading Mand Flazh : Succeeded. Time : 16.435 S -- Flash Size 1135165 KB
Feading Mand OTP : Succeeded. Time : 0062 S -- OTP Size (61 KB

Data was zaved ta the file: DoXgproUserDatsWANCVI TP _data bin
Yerifing hand Flazh : Succeeded. Time : 0672 5 -- Flash Size (133165 KB
Yerifing Mand OTP : Succeeded. Time : 0015 S -- OTP Size (61 KB

werifing Succeeded

N

Read and Verify by one key

Reading +Verifing Succeeded

100% | |

View ddpter | Read | BACK |

— Location in Sacket

T50P48_DIP48

i i
i i
e [
i i
e )
i |
i |
i i
i i
i i
i i
i i
e )
i |
i |
i i
i i
i i
i i
i i
e )
o [ e
i |
i |

Quittez la boite de dialogue de lecture, cliquez sur le bouton [Save] dans la barre d'outils pour enregistrer le flash dans un nouveau

fichier.

6.7.46. Copier la nouvelle puce

Sélectionner le modele de ClI correct et [Charger] le fichier de données.

Placez la nouvelle puce sur la prise, cliquez sur le bouton [PROG.] dans la barre d'outils, l'interface suivante s'affiche : cliquez sur

le bouton [PROG.] pour commencer la programmation.

| Chip Program  APP Version: 10.75

' MODEL: MT29F1G0BABAEAWP
| Use Adapter: TSOP48 DIP48 Save Log |

I |Pinz Detected Passed

|10 Ox 2CF1 . ikl

Eraze MAMD FLash : Succeeded. Time : 21356 m=

Programming kand Flash ...

! Bytfer File Size: 1351658

I |Programming Mand Flash @ Succeeded. Tilne : 0.525 S -- Flash Size 135165 KB
|| |Programming Mand OTP : Succeeded. Time : 0.000 5 -- QTP Size 161 KB
“erifing Mand Flash  Succeeded. Time : 0,438 = -- Flash Size 135165 KB
Yerifing Mand OTP : Succeeded. Time : 0.015 % -- OTP Size (61 KB

Il |verifing completed

. Erase/Program/Verify

I | Programnung +Venfing Succeeded

1003 | |

! View ddpter Program | BACK

—Loeation in Socket

TSOP48_DIP48

i ]
i ]
e [
) e
i ]
i ]
i ]
i . 2]
) e
e ]
i ]
i ]
i ]
. |
e ]
i ]
i ]
i ]
i . 2]
) e
i ]
e [
i ]
i . 2]
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1. Il est possible que la vitesse de programmation de la puce soit plus rapide que celle de la lecture, car le logiciel saute

automatiquement le contenu des données vides pendant la programmation.

2. Lors du processus de lecture, d'effacement ou de programmation, si la puce comporte des blocs défectueux, la pointe
apparaitra, mais elle n'affectera pas la programmation de la puce.

3. Il n'est pas nécessaire de vérifier le bloc défectueux avant de le copier. Tant que la vérification est correcte et qu'il n'y a pas
d'erreur lors de la programmation, la nouvelle puce copiée sera disponible. S'il y a un mauvais bloc dans la nouvelle puce, le
logiciel sautera I'écriture si le mauvais bloc est une donnée vide lors de la copie. Si la nouvelle puce comporte un bloc
défectueux et que la puce d'origine contient des données a écrire a I'emplacement de ce bloc défectueux, les données ne
peuvent pas étre écrites dans ce bloc défectueux, une erreur de programmation se produira. Veuillez le remplacer par une
autre puce neuve (I'emplacement du bloc défectueux de la nouvelle puce est généralement aléatoire).

4. Les réparateurs ne savent généralement pas comment traiter les blocs défectueux. Ne copiez donc directement qu'avec le
mode copie dure.

6.8 Réglage ECC interne de la NAND

Notes : (L'option ECC est désactivée pour les puces sans fonction ECC)
1. Tous les ECC sont activés par défaut, si vous voulez, vous pouvez décocher I'option.

Activer 'ECC interne est le meilleur choix, haute fiabilité, les données lues sont toujours les mémes, il n'y a pas de retournement
de bit.

Activation de la lecture ECC + Activation de I'écriture ECC, (méme fiabilité que la puce d'origine)

3. Activation de la lecture ECC + désactivation de I'écriture ECC (les données peuvent étre inversées, moins fiables que les
données originales de la puce).

Désactiver la lecture ECC + Activer I'écriture ECC (n'utilisez pas cette méthode)

Désactiver la lecture ECC + Désactiver I'écriture ECC, la probabilité de retournement est deux fois plus élevée que la

troisieme méthode, et la possibilité d'erreur est plus grande, et la fiabilité est pire que celle des données de la puce originale.
6. La puce posséde une correction ECC interne, mais le périphérique n'utilise pas la correction ECC interne, il doit désactiver

I'ECC interne en lecture ou en écriture. Cette situation devrait étre rare, si la lecture et I'écriture via ECC activé, la puce ne

fonctionne pas normalement, tester avec [disable ECC read + disable ECC write]. La commutation de la fonction ECC est

illustrée dans la figure suivante :

3. Customize NAND parameters

[ Customize Setting

Page Size @ [;gqas VOO Voltage @ |3 gy -
Spare 3Size : 128 Eus Width : & Bits
Pages per EBlock : 64 PIN CONFIGURATICH : CHFI STD
BlocksPer#CE (Die) @ 10z 4 PACEAGE : WEONE
HCEn (Die) : 1 Internal ECC @ |ppakle -
#REn Fins 1 Dewvice ID : 2C 14

View Config Resault |

6.9 Calcul de l'adresse du fichier NAND

Calculé dans deux cas :
® Le fichier comprend la zone de réserve
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To6/TL8hfPlacement des données dans le fichier = n bloc x (taille de la page + taille de réserve) x le nombre de pages par bloc.
® Le dossier ne comprend pas la zone de réserve

Emplacement des données dans le fichier = n Bloc x Taille de la page x le nombre de pages par bloc
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/. VGA_HDMI ISP et outils

Seul le programmateur T56 peut supporter cette fonction

7.1 Schéma de cablage VGA HDMI ISP

Utilisez I'adaptateur VGA_HDMI pour connecter un cable VGA ou un cable HDMI, ou un céble ISP a la carte mére du téléviseur.
Lors de la programmation en circuit, la carte méere du téléviseur doit normalement étre en mode veille et utiliser une alimentation
externe.

Schéma général de cablage comme ci-dessous :

Selon les exigences de la carte mére, la programmation en circuit VGA peut étre utilisée de diverses manieres pour se connecter.
T56 peut reconnaitre automatiquement la connexion matérielle, il n'est pas nécessaire d'effectuer des réglages dans le logiciel.

XCecu ™ VGA to USB3.0/USB2.0
VGA/HDMI ISP

MRFA mREN

L R

a Conmact 10 ISP GND
—Net Connect s or ~:-._.A‘;;—:, — _RX/SDA
_un 157X, SC4. —TX/SCL

SCUTX

GND ”
Not Cannect

P00 00000

SN-ADP-VGA

Photo de connexion via un cable VGA

Photo de connexion via HDMI
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Eﬁglty'@@glconnexion via ISP :

GND -->VGA 10# ou VGA shell  /SDA-->VGA 12# / CLK -->VGA 15#

7.2 Programmation en circuit de VGA_HDMI

Note : VGA in-circuit de programmation 25 FLASH, actuellement seulement le soutien MSTAR partie de la carte mére, dans la
mise a jour ultérieure sera progressivement améliorée

Connecté a la carte mére, alimentation de la carte mére, maintien du téléviseur en état de veille.

7.2.1 Puce d'auto-identification

Cliquez sur le bouton [AUTQ], la boite de dialogue s'ouvre, sélectionnez le port
VGA _HDMI_ISP. Cliquez sur le bouton [Detect] pour trouver automatiquement
le modéle de puce et sélectionnez la puce.

¥gpro w1075
File(F) Select IC(S) Project(F) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

~ A EE:% i L < Fraze
L B ‘ 80, W0, BB @.-'ERIF‘I +an  Eam o [ig @

Select IC ‘*‘ ’—IC Information (Mo Project opened )

ChipType:  WGE&_HOMI  ChkSurm: 0x20BE 6C09
MST_EXT_W23(i= @ISP_VGA j IC Size: Ox400000 Bytes { 4194304 Bytes )
Auto Search 25 Flash or WGA HDMI ISP o
| —funetion deseription r Location In Socket
| Only for /16 Ping or VG4 HDWI ISP 25zeries large
caparity Flash IMemory, after detecting corapletelsy, Push =
Select = button to autoratic selection X6 ®
ecu
~Pin Counts or V3A_HDMIL ISP - a
_ - ™ - SN-ADP-VGA
8 Pins s <
16 Pins ¥ g
& Y4 HDMI ISP ¥ s
* *
1 Wlodel with the same D was found . .
please select one g :
1SP-TTL-Part

Twladel: IHSTAR MET_EXT_WZLQ3zZ @ISP_UGAj

NN LS TAR  MST EXT U25032 ISP VGA

Detect I Select I Cancel I
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7°92%%%cture en circuit des données de la puce
Cliquez sur le bouton [Read], la boite de dialogue de lecture s'affiche, cliquez sur [Read].
Lors de la lecture, il trouvera automatiquement le port de communication de la carte mére et le protocole pour entrer en mode SPI.

E e = Erase [
L[ — @Lm{ Iﬂ’ERIF +an b [ PROG. ;:H.EIE ® spour CMJ:U.
1C Infarrmation{Mo Project opened)
. ChipType:  WGA_HDMI  ChkSum: Ox20BE 6C09
e BISP_VGA j 1C Siza: Ox400000 Bytes ( 4194304 Bytes )

f Chip Read  APP Version: 10.75

i —ReadRange—‘ MST_EXT_W25032 —— rLocation in Socket
[V FLA4SH Start Adr eeeeee- End Adr: coeeee-

xGecu ®
* -

- - SN-ADP-VGA
Use Adapter: SN-ADP-VGA ¥ s
Fead saccessfial ! Save Log I :_ :
Start search YGA_HDM_ISP port... . 3
Respond Moral &t Port: WG (SDA-=PINT 2 SCL-=PIMNTS) - X
Enter ZPI mode. .. successiul : :
Device I0: EF 40 16 - =
Reading FLASH .. Succeeded. Time : 139156ms - -

2 '
Fead Finishec! k_ ISP TTL-Port

. Viewhdpter | Read | BACK |

Temps de lecture 137 secondes, cliqguez sur [Back], veuillez [Save] les données.

7.2.3 Programmation VGA en circuit
Cliquez sur [LOAD] dans la barre d'outils pour charger le fichier de données a écrire, comme indiqué sur la figure suivante :

ES xgpro w1075
File(F) SelectIC(%) Project(P) DeviceiD) Tools(v) Help(H) Language(l)

@ L ESMT ‘ EAUTD Eiﬁ[ﬁ]ﬂ![ﬁl{ EE%U\FK @VERIF‘I

s = Frase
+n R [z

Select IC IC Information(No Project opened)
ChipType:  WGEA_HDML  ChkSurn: 0x20BE 6C0
“ MST_EXT_W25032 ISP _GA I j { IcSize: 0400000 Bytes ( 4194304 Bytes
15 %
- » HEERE o ITEY w D EEE R
|0 - FrEE = @
——— = = A
e T 111 BIN 2016/7/16 12:54 E
-+ “* 222 BIN 201944719 17:51 E
B * 223BIN 2019578 11114 E
=B8s “F AM2OLY1 28.8IN 201942725 0:43 3
T b ARA201A00 RIN 2018/6/13 0:06 E
3= <% MST EXT W25032@I5P VGABIN 20211730 14:24 ;
) &% TTRDET 2019/3/25 10:23 Eu
TGN [ MET EXT W2S032@I8P VGAE v| |BIN FlesC.BINY v|
open —= . x
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I\Bﬁg%“chargé le fichier, cliquez sur [PROG.] dans la barre d'outils pour faire apparaitre la boite de dialogue de programmation.
Cliquez sur [Program] pour lancer la programmation, comme indiqué sur la figure suivante :

Chip Program  APP Wersion: 10.75

Program Range —l MST_EX 7 _W25Q32 ———— Loecation in Socket
[V FLASH Start Adv: DOO0DOOOO End 4dv:  OO3FFFFF

XGecu ®
S -

* * SN-ADP-VGA
Use Adapter:SN-ADP-VGA ¥ =
Programming ...Sncceeded Save Log I .: :
Start search VGA_HOM_ISP port... 4 :
Respond Moral st Port; Y34 (SDA-=PINT 2 SCL-=PIN13) * &
Enter SPl mode... successful : :
Device IDx EF 4016 = 2
Erase . Succeeded. Time: 7046 5 - -

Programming FLASH .. .Succeeded. Time : 120047ms |SP-TTL-Port

Werifing FLASH | Succeeded. Time ; 133218ms
Programming ..Succeeded

Erase/Program/Verify by one key

View Adpter | | BACK |

L'ensemble du processus de programmation est terminé

7.3 Programmation EDID

Connectez la télévision ou le moniteur, cliquez sur le bouton [Select IC], dans le dispositif
de recherche, tapez "EDID". Sélectionnez EDID_256B @ISP_VGA, comme indiqué ci-

—Search Devic ~Manufactory ~Devic
|ED]D

~Type
@ ALL
(" ROM/FLASH/NVRAM
 MCU/MPU
(" PLD/GAL/CPLD
(" SRAM/NVRAM
(" NAND
(" EMMC/EMCP
 VGA/HDMI

semiconductor

MStar Semiconductor IC Total: 26022

Select I Cancel

dessous :

Aprés la sélection, vous pouvez lire, modifier, programmer et vérifier I'EDID.
La méthode d'opération est exactement la méme que les puces FLASH ordinaires, donc pas de description ici.
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7.4 Outils TV : Impression en série

TV
Connectez la carte TV, cliquez sur l'icdbne———_ dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur le bouton [Serial Print] et le T56 commencera a recevoir les informations de diagnostic de mise sous tension de la carte

TV.

Allumez l'interrupteur d'alimentation du téléviseur. Les informations de mise sous tension s'affichent & I'écran, vous pouvez

cliquer sur [Save Log] pour les enregistrer. La séquence de ligne est trouvée automatiquement par défaut, il n'est pas

nécessaire de la sélectionner manuellement.

Le débit en bauds est de 115200bps par défaut, veuillez changer le débit en bauds s'il y a un code désordonné, comme suit :

TWfLCD Monitor Tools s
Information Save Log | Clear | )
—Fig. Adapter
Note:
1. VG4 / HDMI / ISP port can be found automatically
Z. You can cCOnNnect any one port Lo Operate ®
3. Click <View adapter> to see more possible connection XGCecu
4. Pleaze switch baud rate if there is garbled code whern : : SN-ADP-VGA
[PORT: 5] - *
TUser termination! - -
- -
- *
e *
- *
- -
- -
s >
L -
1SP-TTL-Port
3 « (ORI
I ) S =
1§ - 5,2
2@ (2 s
SiRlelg
< >
rSelect Lines of Serials Port —| Baud Rates —————
& auTo @ 115200 Bitsf5 Display Resultian IVGA: 640x450 —60HEZ j
' 1; ¥GA [RED->12,THD-15] " 57600 BitsfS Calor Pattern IVErtical Color Bar -

€ 2: ¥GA [RYD-315,THD-12]
£ 3 VGA [RED-> 4,THD-»11]
1 4 ¥GA [RED-311,THD-» 4]
{7 5: HDMI [RAD- >16, TD->»15] Wiesw Adapter | viden Signal Stark |
€ 6: HOMI [RXD-»15, THD-»16]
€ 7 5P [R¥D-» 5, THD-> 3] |
™ & ISP [RED-= 3,THD-= 5]

7 38400 Bitsys
7 9600 Eits)S

Read Monitor [T Parameter | Setial Prink | BACK I

Cliquez sur le bouton [STOP] pour arréter de recevoir des messages.

7.5 Outils TV : lecture des parameétres du moniteur ou de la télévision
Connecter le téléviseur ou le moniteur, état d'attente de I'alimentation.
TV

Cliquez sur l'icbne "= dans le coin supérieur droit, comme
ci-dessous, cliquez sur [Read Monitor/TV Parameter].
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WesHitreBebhme suivre :
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TW/LCD Moeniter Tools e

Information Save Log Clear |

—— [ Fig. Adapter
Fead EDID (EDID) on Port: VGL -~

EDID Length @ 128 Bytes

XGecu ®

SN-ADP-VGA

Monitor Descriptor and Wendor information
SM: WI11640002969

MNAME: 323E7QJ3
Manufacturer MNawe: PHL
Product Code: C127
Serial Number: 01010101 TV Parameter
Week of Manufacture: 40
Year of Manufacture: 2016
EDID Structure Version : 1.3

.
&
*
-
-
*
.
-
®
-
-
.

ERLERSLE RN ERE

15P-TTL-Port
Basic Display Parameters and Features

Wideo Input Signal Type: Analog
Mz Horz Size (in cm): 70

Max Vert Size (in cm): 39

Gamrea Valus: 2.20 "
£ >

r Select Lines of Serials Port —| Baud Rates ——————
=

& auto T—— Display Resultion IHDHI : 1280x720P -6OHE

11 A [RXD->12,THD- »15) ' 57600 Bits/5 Color Pattern IvErt ical Color Bar j
7 21 WGA [RED- 315, THD-12]
3 YGA [RHD-> 4,THD-=11]
7 4 WGA [RED-311, THD-5 4]
7 5: HDMI [RXD->16,THD->15] Wiew Adapter | Wideo Signal Start |
B HDMI [RED-215,THD->16]
7 71 I5P [RED-= 5, THD-= 3] I
7 & I5P [R¥D-> 3,TxD-> 5]

aNg
EEEY

aND
Yas/xy

7 33400 Bits/S
7 9600 Bitsfs

Read Monitor/TY Parameter I Serial Print I BACK I

7.6 Outils TV : Signal de test vidéeo HDMI, VGA

Connexion du signal de test vidéo, vous devez utiliser I'adaptateur spécial SN-ADP-VGA du T56 pour connecter le VGA ou le HDMI.

Cliquez sur l'icbne "=="" dans le coin supérieur droit de la fenétre, cliquez sur le bouton [Video Signal Start], différents types de
signaux VGA ou HDMI seront émis.

TW/LCD Menitor Teals ol

Infarmation Save Log Clear |

—Fig. Adapter

Note:
1. WG4 / HDMI / ISP port can be found sutomatically
Z. Tou can connect any one port to oOperate

3. Click <View adapterr to see more possikle connection XGGC“@)
4. Please switch baud rate if there is garbled code whern SN-ADP-VGA
[PORT: 5]

TUTser termination!

[PORT: 5]

TUTser termination!

(R R AR RN SR
FELEFESRERERS

15P-TTL-Port

< >
—Select Lines of Serials Port —| Baud Rates
Display Resultion |HDMI: 12850x720F -80HZ
& AUTO @ 115200 Bits/s pay I * -
10 ¥GA [RMD- 312, THD->15] ' 57600 Bits/S Color Pattern IVert.ical Color EBar -

€ 21 YGA [RED-»15, THD->12]
€ % YGA [RED-= 4,TRD->11]
€ 41 YGA [RED-=11, THD-> 4]

7 5 HDMI [RED-=16, TXD->15] View Adapter | Wideo Signal Start

7 &1 HOMI [RE0- =15, THD-»168]
) 7: 15P [R¥D-3 5,TRD-> 3] I Yiden is oukputting. . (It may take a few seconds For the display to respond) (@

Read Monitar/ Ty Parameter | Serial Prink | I STOP |

Cliquez sur [STOP] et revenez en arriére

7 35400 Bits/S
7 9600 Bits(S

€ & 15P [RWD-> 3,T8D- 5]
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8. ldentification automatique

L'identification automatique est pour la série SPI 25 flash. Réalise une sélection rapide des 25 puces
norflash. Interface d'identification : Puce 8 et 16 broches sur le socket ZIF, T56 supporte l'interface ISP
VGA_HDMI.

8.1 lIdentification des prises ZIF

‘ Dwr

Cliquez sur l'icone [AUTO]_"*™ _ dans la barre d'outils, comme illustré ci-dessous :

¥gpro v10.75 — O X
File(F SelectIC(g] Project(P) Dewvice(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

- u - < Frase =] 2
1= LOAD HS”‘WH JBDwrn |WC}[ECK EE%LAN‘K @‘J'ERIFY +aon  Ram [z PROG. {@} % seour CALCU. Ay
—
—Select IC IC Information (Mo Project opened)
ChipType:  MAND ChkSurn: Mot Used ®
| MT25F1GO1ABAFDWE (x4 )(NWS72) @PDFNE | j { 1€ Sin: D¥D0_DBE00000 Bytes 130264 KB XCecu Pro
Set Interface |
’7(3' ZIF socket O IC5P py Auto Search 25 Flash or WGA HDMI ISP = Save Log | Claar |
| r~ function description r Lacation In Socket

R R R R R R A R R R ]

Only for 816 Pins or VG4 _HDMI_ISP 25series lrge
~3. Customize NAND par capacity Flash Memory. after detecting completely, Push =
Select = button to automatic selection

rograwmer Connected.

e o o ol o o o o o o o o o o
evice 1: HGecu TS56 Ver: 00.01.37
USE POWER VOLTAGE: 04.91V

[T Customize Settd by counsor VoA HDMI ISP

Page Size & 2 Pins USE SPEED MODE: HS 480MHZ
. ol ol ol o ol ol o ol ol o ol o ol ol o ol o o o o
5 . € 16 Pins
pare 1zZe (...
VOs_HDMI_ISP Pagel3ize : 2045
Pages per EBlock i :
9es P 12 ModsL with the sams 1D was found gpar;flzi : éia
. lease select one S Fer ock
BlocksPer#CE (Die| |P Elocks Size : 128KB + SKB
X rotal Elocks : 1024
#CEn [Die) Deviee Size : 128MB + S192KB
. Bus Width : &
#REn Pins Model: [CFEON  ENz5TaD | nCE# Pin @ 1
s Manufatory | nRE# PIN : 1
1

o | oo

Data access method: o Single File Mode ,ill Datas

—4. File name / Path / Bl

(7 Zingle File,Partitions Mode "
1 < >
Block 0 Unique ID Options Device. Info R
P Block @File:l 0 j

Options 1C Config Informaton

) MNote: click the up and down arrows to browse the data of the previous block or
[V Pin Detect [V Check ID the rext biock
[ Erase befare
[ werify after [ Awuto SH_HUR
[ skip Blank Addr.Range: @ ALL O Sect
[ Blank Check [ oooooooo) -> [ 00000000, | | |

Ready Default Programner (1) @ HGecu TS56 0000 0000 4

Sélectionnez une puce a 8 ou 16 broches
Cliquez sur [Detect], si la puce est reconnue, la liste des puces avec le méme ID sera affichée, sélectionnez celle qui convient.

Cliquez sur le bouton [Select] dans la boite de dialogue, la sélection du ClI est terminée, il ne reste plus qu'a lire ou
programmer.

8.2 VGA_HDMI Identification en circuit

A
Cliquez sur l'icéne [AUTO]‘ﬂ dans la barre d'outils pour vérifier l'interface
"VGA_HDMI ISP". Pour plus de détails, voir : Chapitre 7 Programmation en circuit de I''SP

VGA_HDMI.
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9.Test de circuits integrés de logique

numerique

Fonctions :
°
ajustable.
® |dentifier automatiquement la puce logique.
® Vecteurs de test définis par I'utilisateur.

9.1 Puce logique de test

-y
Cliquez sur l'icone [Logic Test] ®

Test des séries 54/74, des puces logiques numériques CD4xxx, résultats des tests positionnés sur la broche. Tension VCC

dans la barre d'outils pour faire apparaitre la boite de dialogue de test, comme ci-dessous

Logic Test ey
Search: —YWector Symbol definition — 1 Position
4053

0 Inpuk Low

1: Input High

Lt Ouk Low

H: Cut High

C: Pulse Input

Z: High Impedance

QC High ar 35

®: Ignore

G GND

Wi WiCC
4076
4077 YOO WOLTAGE
40738 i 5.0v
4081
4082 O 3.3v
4093 i 2.5y
4099
4501 © 1
4503
4506 [ Epor |
-:}E}? W Import |

ZIF48
ME'Y CELETE EDIT | COPY |
Reshut ['me [1]z]zl4]s]slz]lalslolilz]s]4]s]s] P
Marmal pooz 2 H £ 1 H 0 g o 0o 10H £ 1 1 Y
Marmal pmo4 H Z H 1 2 0 g o 1 1 1 2 H 1 1 V¥
Marmal poos L Z L 0o Z2 0 @ 1 1 1 2 L 0 oV
Marmal poog 2 2 2 Z2 Z 0 o 0 o0 1 2 L0 2V
Marmal poo? 2 Z 2 Z2 Z 0 o o0 o1 2 H 1 2V
Marmal poog L 2 2 Z£2 Z 0 g G 0 1 0 2 Z Z oV
Normal result 08 H z z z z 0 G G O 1 0 Z Z 2 1 ¥
Marmal oo 2 2 Lo 200G a1 o0 2 2 2 2V
Mormal oMl 2 £Z H L Z 0 g a1 o0 22 2 2 20V
all Yector Testing Mormal
]
Yector Table and Test Result TEST I Auto Find BACK |
[

puce.
La tension VCC est variable

Cliquez sur le bouton [NEW] ou [COPY] pour ajouter une nouvelle puce personnalisée.
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Aprés avoir sélectionné le modéle de ClI, cliquez directement sur le bouton [TEST] pour voir les résultats du test du vecteur
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les modifier.
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9.2 Personnaliser la puce logique

Cliquez sur le bouton [NEW] ou [COPY] pour modifier le tableau de vecteurs de test logique, comme le montre la figure :

‘eckor Table

Mew legic Device

e | 1]z]z[a]s[e]7]s]e]a]s]z]z]a]=]¢]

ooo1
oooz
ooo3
ooo4

1

1
u]
[u]

Pins Counter:

WG Volkage:

H 1

L 0
L 0
L 1

Save New

1

[a]
u]
1

5.0

H

L
L
L

-

-

1

[a]
u]
1

H G

L G
L G
L G

c

C
c
c

H

[l

IC Model: I

16

Back

1 H

0L
0oL
1L

1

=1 =]

1 HV

0L
0oL
1L

o

vectar Symbal Define

0: Input Low

1: Input High

L: Qut Low

H: Out High

Z: Pulse Input

2! High Impedance
OC High or 35

¥ Ignore

i@: GND

Vi ¥CC

Delets Ling
Modify Line

Mewvs Line |

>

rPins Yector Set

R ananr
0naonoannaoan

REER TS E

16
15
14
13
12
11
10

INIRIninimin
HNEAEEEEE

({8 K5 KN K3 (KN K

Modifiez et ajoutez la table de vecteurs de test. Saisissez ensuite le nouveau modeéle de puce et enregistrez le nouveau.

9.3 Identification des puces logiques

Placez la puce dans la prise ZIF du programmateur et cliquez sur [Auto Find], le modele de puce correspondant a la logique sera

listé automatiguement, comme ci-dessous :

Logic Test
Search: Yector Symbol definition —  —IC Position
— 0: Input Low
1: InpLt High
4001 L: Ok Lows
4002 H: Qut High
4007 C: Pulse Inpuk
4009 Z: High Impedance
4010 QC High or 35
40106 i Ignore
4011 Gi GHD
4012 Wi YOG
4013
4015
4016 WCC MOLTAGE
40161 o 5oy
40162 e
4017 3.3v
40174 25y
40175
4015 e
4019
40193 Export
:}EEE W Irnpork
ZIF48
MEW DELETE EDIT COPY
Reslut | Item(IC Madel)
logic matched 4053
logic matched 744053
Found 2 logic chips matched
Wector Table and Test Result TEST | Auto Find BACK | I
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0. Ajouter des puces personnalisées

®  Pour les puces qui ne figurent pas dans la liste des logiciels pris en charge, il existe de nombreuses puces qui peuvent
avoir des algorithmes de programmation entierement compatibles avec I'une des puces de la liste. Dans ce cas, vous
pouvez les ajouter a la liste personnalisée apres que le test soit normal, afin de pouvoir facilement les utiliser
ultérieurement ou exporter la liste pour la partager.

®  Pour les puces dont le logiciel prend en charge le paramétrage, comme les séries NAND, 27C et autres, divers parametres
peuvent étre définis par l'utilisateur. L'utilisateur peut modifier les parametres, les ajouter a la liste des utilisateurs aprées avoir
réussi le test de programmation.

® Les nouvelles puces personnalisées peuvent également étre utilisées comme favoris des puces couramment utilisées.

10.1La méthode courante d'ajout de copeaux

Le méme type de puces peut étre les mémes algorithmes de programmation exactement . Mais en général, en raison des
différents fabricants, I'ID d'identification de la puce est différente, & ce moment, il suffit de sélectionner le modéle de puce
compatible, décochez I'option [vérifier I'ID] pour lire et écrire pour le test.

10.1.1 Algorithme de test

Par exemple : XM25QH32B (supposez que cette puce n'est pas dans la

liste de support) Nous pouvons sélectionner le méme type de puce

Hgrre w1076 — O =
B9 18ad file
File(F) SelectIC(S) Project(P) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

- H e = Erasqf [ &
& oan | il s | JBDwro [ — EE%LAN‘K Iﬂ'n:Rmf +un Ram |5 i}g& @ spouT cw:u. cRER
~Select IC IC Information{Mo Project opened) 4 .
ChinType:  EEPROM  ChkSum: OxiFE1D4s0 4.Programiming ®
| wasqazey esois | select | j { ICSze:  On400000 Bytes ( 4194304 Bytes ) XCecu " Pro

’rSet Interface

Chip P APP Wersion: 10.75
@& ZIF socket ol = sreien Save Logl Clear |

Address o1 -ngramRange-l w25Q328v ——— Location in Socket
BBBB_BBBB: ?s Bc FF‘LASH Start Ady: Q000000 End 4dr: O0SFFFFF o O Ol O O O Ol ol o o

- . 1 Prograwmmer Connected.
‘]‘]ﬂﬂ ‘]‘310- 6D SF FSTATUSR.EG e i o o o o o o
goob-86268: S5F AF

R Device 1: HGecu TS56 Ver: 00.01.
0006-06830: FB 7D USE POWER VOLTAGE: 04.59V
goob-B646: B8 4A

USE SPEED MODE: H3 4S50MHE
de@p-pes58: CA A7 USeAdaprer.SO.l'CS <> DIPg R R R T T R T e L
fg08-88668: 9B 6% | Progravuming . Succeedad Save Log

g8086-86760: 22 95| |Pins Detected Passed!
AOAE-0080: 42 88 |Erase . Succeeded. Time: 95795

Pratection Dizable..... Ok
gg0g-0696: 28 DA Programming FLASH .. Succeeded. Time : 12016ms
00080-80AB: 23 3C| |verifing FLASH .. Succeeded. Time : 2313ms
AEAB-BEEA: EE DF| |Programming STATUS REG .. Succeeded. Time : Oms
GO00-00CH: 66 08 “erifing STATUS REG ..Succeeded. Time : Oms
Programming .. Succeeded

W2EQ3ZEV [@30ICE
Memory Size : O0x00400000

AgeAe-8eDB: B1 4A .
0000-00EB: 34 75 5.Erase/Program/Verify -
ABAB-BBFB: 94 94
fgoee-8186: BS BA

AOAG-G140- _BP__CA [ |
FLASH |_5TATU e dudpter | (| Progam i) BACE | ZIF48

I i

(TTITOITIIm

oot

0nngn

?

~Options

¥ Pin Detect I [~ Check ID | v Off-protect before prograrming  Status register Bytes: Ox00 Ox02

F# Erase before 3.disable ID SPI clock frequency: lm

[ werify after [ Auto SM_MUM

W Skip Blank addrRange: @ AL  Sert [RFeduce clock frecguency if using clip or with ISP port]

I Blank Chack O« [ ooooooo0 | -> [ oo3rFeeF| | || |

Ready Default Prograrmmer (1) : HEGecu T56 0000 0000 4
W25Q32BV pour le test, comme ci-dessous :
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Comm&afdiqué ci-dessus, le test est terming, ce qui signifie que la puce est programmée correctement en sélectionnant W25Q32B.
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1) Sélectionnez le Cl W25Q32BV
2) Charger un fichier de données
3) Décochez l'option [vérifier I'D].
4) programme de test
5) Effacement, écriture et vérification terminés, si le test est correct, vous pouvez passer a I'étape suivante. S'il a

échoué, vous pouvez sélectionner une autre puce similaire pour le test.

10.1.2 Lire I'ID et ajouter le modele de puce

Comme indiqué ci-dessous :

¥gpro v10.75 1.check ID — O =
File(F) Select IC(S) Project(P) Dewice(D) Toelstv) Help(H) Language() 3. Add new

& o fsor ‘DAUT WC}[ECBIEE%LANK @.FERIF‘I +an|  ean Ejrm {!E{E B saour CALCU. =D

Select IC 1C Information{Mo Project opened)
ChipType:  EEPROM ChkSum: 0x1FE1 D420 ®
| W250328y @SOICE Ij{ IC Sz 0x400000 Bytes ( 4194304 Bytes ) XCecu ™ bPro
ADD NEW IC x
Save Logl Clear |
User-defined IC list
o o R
{[znzsonzzs @sorcs xnc | Refrence | |w2sQ3zEy i
Mz7C125L BDIFZS 3G3_THOMSO amwer Connected.
Ko9GAGOSUOE @Tsopqa SJ‘.HEUNG o o R
YMZEOH3ZE ASOICS TMC kags : e 1: EGecu T56 Ver: 00.0
M2Z7C1284 BDIPZS 5GS_THOM3O Package : |50ICH 15B POWER VOLTAGE: 04.89
K9GAGOSUDE ETSOP4S SAMSUNG ISB SPEED MODE: H3 450MH

R AR R R R R L]

MemorySize : |4MB
v B30ICS
y oaige 1 Ox0040000

Supperted by | x@ecu TS6 § TLESEI Plus ricd ID: 20 40 16
4.Enter model/MFC/ID > 1D value
Madel HMESQHIZE
Manufacture AMC
Device 1D 204016
Userhiame

3
-
|
3
Note:|

B.add to userlist

Save Modify | Add Mew |

Mote ; Multiple choice with CTRL or SHIFT Key

Back |
Apply | Delete I Irnpart Export Share

v Werify after [ Auto SH_MUM
pSkiD Blark Addr R & Al £ cect [Reduce clock freguency if using clip or with ISP port]
I.R.ange. i+ =l
I Blank Check 0¢ [ oooooooo| > [ oosFFRFF| | || |
Ready Default Programmwer (1) : XGecu T56 0000 0ooQ 4
STEP:

1) Cliquez sur [Check ID] pour lire I'ID de la puce actuelle.

2) Afficher la valeur actuelle de I''D

3) Cliquez sur [ADD] dans la barre d'outils

4) Saisissez le modeéle de la puce, le fabricant, la lecture de I'ID de la puce et d'autres informations.
5) Cliquez sur [Add New], un nouveau modele sera ajouté a la liste des utilisateurs.

6) |l suffit de double-cliquer sur le modéle de puce dans la liste personnalisée pour l'utiliser.
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10.2 Ajouter un dispositif de la série 27

Exemple : M27C128A n'est pas dans la liste des produits supportés, la méthode de base pour ajouter des puces est la méme que

précédemment, la méthode plus fiable pour ajouter est la suivante :

1. Sélectionnez le Cl : Tapez "27C128" pour trouver, sélectionnez AM27C128 @DIP28 Remarque : le boitier de la puce et la

capacité de la puce doivent étre les mémes.
2. Télécharger le jeu de données du CI M27C128A sur
Internet A partir de la fiche technique, vous pouvez

trouver :

ID de la puce : 20 OA, VCC=6,25V lors de la programmation, VCC=5V lors de la vérification et de la lecture, VPP=12,50V

pour la programmation, le temps d'impulsion est de 100us.

Figure 7. Programming Fiowchart

++ Acddr

NO Last
Addr

Vop = OV, Vpp = 3V
Check all Bytes

(Mg

FAIL

VAOOT1S
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356/T85000es parameétres de la fiche technique, modifiez les parameétres de la puce comme indiqué ci-dessous :

5.

I8 <gpro v10.75

IFiIe(F) Select IC(5)  Project(P) Device(D)

Tools(v)  HelpH)

Languageil)

- O x

~ & 3 s 2 Erase =] &
& o s ‘me e 5 B | +an A [ FROS: {@E Rozor B,y el
- Select 1C IC Information (Mo Project opened)
ChipType:  EEPROM ChkSurn: Ox003F 2000 ®
| [_avercizn o | | j( ICSiem: D000 Bytes { 16384 Bytes ) XCecu™ Pro
Set Interface
|1-‘ ZIF socket 7 ICSP port [T 1C5P_WiCC Enable | ‘oo current Imax; |Defau|t hd @ gpits 16 Bits Save LDgI Clear
Adchess [ol1T=03T4ls[sl7[elalale[clofe[F [ascu
0BB6-0666: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AL AL AL AR
pO0e-0810: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1 Programmer Connected.
0000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FREmmR ey e
: Device 1: XGecu TS56 Ver: 00.01.
0600-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF USE PONER VOLTAGE: 04 .50y
0800-0040- FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF USE SPEED MODE: HY 4S0MHZ
0600-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF N
0B00-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF iMz7Cizs @DIPES
0BB6-0686: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Hemory Size : 0x00004000
0600-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0800-00n0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-00BG: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0e06-00c0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0B00-00EG: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-00F6: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0806-0160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
AfAAA-G4410= = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = € >
FLASH Device.Info
r~ Options 1C Config Informaton
[¥! Pin Detect ¥ Check ID
VPP Vultage:llz_sov - VDD Write:|g zg5y  w
[Tl Erase before
¥ wrify aftar I Auto SN_NUM vee verifyis.ooy -] Puls Delaviigous -
¥ Skip Blank AddrRange: & ALL 0 Sect
[ Blank Check o« [ oooonono] -» [ ooonsFRF [ |

Ready

Default Programmer (1): XGecu TS5

0000 0000 )

Cliquez sur le bouton [ADD] dans la barre d'outils
Dans la position suivante, tapez le modeéle de puce : M27C128A Fabricant : SGS-THOMSON Chip ID : 20 0A, comme

indiqué ci-dessous : cliquez sur le bouton [Ajouter un nouveau].

ADD NEW IC

User-defined IC list

EMZS5QH3ZE [30ICS
Mz27C128L BDIPZS
K9GAGOSUOE @TSOF4S
EM2E5QH3ZE R30ICE
Mz7C128L BDIPZS
K9GAGOSUOE BTSOP4S

Mote @ Multiple chaoice with CTRL ar SHIFT Key

Apply | Delete

et
Znc Refrence : |AMz7Cl28
5G5_THOMSO
SAMITING
HMC
565 THOMSO Package : IDIPZB
SLMITNG
Mermory Size ! |16 KB
Supparted by IXGecu TS6 § TLEEAIT Plus
Model : | MZTC1ZEA
Manufacture : I aT
Device I I 2004
Usertlame ; I
Mate :
Sawve Modify | Add Mew |
Back |
Import | Export Share

Double-cliquez sur la nouvelle puce pour l'utiliser.
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10.3Ajouter des puces NAND

Pour les puces NAND, vous pouvez théoriquement personnaliser toutes les puces NAND. Pour les puces standard ONFI, vous

pouvez également les identifier automatiquement et les ajouter a la liste personnalisée. Pour les puces non ONFI standard, vous
pouvez les ajouter en fonction de la fiche technique du CI.

10.3.1 Sélectionnez une puce NAND de n'importe quel type avec le méme boitier.
K9GAGO8UOE TSOP48 package chip comme un exemple pour ajouter personnalisé.

Sélectionner arbitrairement une K91G08UOM @TSOP48 (vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre puce NAND TSOP48)

B *gpro «10.75 - O x
File(F) Select IC{S) Project(P) Device(D) Tools() Help{H) Language(l)
~ Iy H oy < Eraze i}}}& =) &
& o [ v | QAUTD qm[‘j]cm:cx EE%LAN‘K Iﬂﬂzﬁlﬂ + A b PROG. @ spaur cnu:u. A
~Select IC IC Information{No Project opened)
ChipType:  MAND ChkSurm: Mot Used ®
| KSF1GOBUOM @TSOP43 Ij { ICSpe:  (XDO_NB400000 Bytes 135166 KB XCecu " Pro
Set Interface 1
@ ZIF socket O celect Device Save LDgI Claar |
Address | 0] SearchDevice . —_
A000-88A0: 27 IK_‘?IGDSUDM g E9F1 oM @ 45 [resmasssanmnans
0eeo-0818: RO E9F 1GOSU0N BFEGAGS :I:r:if:if;”ﬂ“”
0000-00208: 4E ~Type—— KSF1GOSUON BTSOP48 TSE W oo.o
- B K9K1G0SUOM BTSOP4S F% er: .
0008-0030: 088 | g 45 R VOLTAGE: 04.89
0000-0048: 38 D MODE: HS 480MH
aooa-ee58: B8 © ROMIFLASHINVRAM ERE R ERARRRBT AN
0000-0060: B2 | O MCUMPU
ageE-08870: @ (" PLDIGALICFLD T 2043
G000-0080: 54 |  SRAMMNVEAM : 64
HE T
agea-0898: 34
5606-00AB: 08 O HAND : 128KB + 4KEB
- " EMMC/EMCP s 1024
A000-08ER: B0
 VEAMDMI r 1Z8ME + 4096
0000-00CO: 48 -
aege-8eDB: A s 1
Be00-00EB: 61 r 1

fe0e-868FB: B
fege-8188: B8
f8e8-8118: 87
fee8-8128: 73
BoB6-8138: BE SAMSUNG
0808-8148: 88 Thenr i Lrvrsn

agep-8158: 8@ s

Block 0 I I SAMITUNG Electronic IC Total: 26022

K Select Cancel
~Options
N Mote: click the up and down arrows to browse the data of the previous
7! Pin Detect W Check 1D block or the next block
[0 Erase before
[ werify after [ Auto SM_NUM
[T skin Blank addr.Range: €8 alL € Sect Tuto Identi. (ONFL) I
[ Blank Check 0« [ oooooooo] > [ oooooooo’ | | |
Ready Default Programwer (1) : EGecu T56 0000 0000 Yy

10.3.2 Vérifiez la fiche technique du Cl pour trouver les paramétres correspondants

1 Block = 128 Pages
(1M + 54 5K)Bytes

1Page = (8K + 436)Bytes
1 Block = (8K + 436)B x 128 Pages

205728 Paces = (1M + 54 5K) Bytes

\ - = 17,491 Mbits
AN @ bit

8KBytes I 436 Bytes

J
oo~vo7
BK Bytes - ---""’435 ]3\‘.195
Figure 2. K9GAGOBUQE Array Organization
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K9GAGO8UOE Parametre :

Taille de la page 8K (8192) Spare Size=436 Nombre de pages par bloc : 128 pages, nombre total de blocs 2076
blocs En outre, a partir de la fiche technique, vous pouvez trouver, la tension de fonctionnement est de 3,3V 1

www. XGECU.com

brocheCE, 1 broche RB, largeur de données de 8 bits
ID : EC D5 84 72 (ne lire que les 4 premiers octets)
10.3.3 Réglage des paramétres NAND

Cliquez sur [Options] pour définir comme ci-dessous (3. Personnaliser les parametres NAND) :

¥gpro w1075 — O *

File(F) SelectIC(S) Project(P) Dewvice(D) Tools(v) Help(H) Language(l)
F o = E ] &
. Y < Eraze v ™
=il ~ K | QAUTD 10— EE%LAN‘K LF‘%"ERIH +n R [z PROG. iEI{E @ spovr cw:u. CRENS !
~Select IC IC Information (Mo Project opened)
ChipType:  MNAND ChkSurm: Mot Used ®
KIF1G0SLI0M @TSOP4S | hd
| @ J { ICSe:  Ox00_0B400000 Bytes 135168 KB XCecu Pro
Set Interface
’76' ZIF socket € 1C5P port [T 1c5P_woC Enable ‘ Wee current Imas: |Defau|t :'l = g Bits € 16 Bits Save Log |
-~
. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3. Customize NAND par 1 Progragmmer Connected.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
v Customize Settin 1 .
Deviee 1: XGecu TS56 Ver: 00.01.37
Page Size : lm VCC Voltage @ |5 o - USE POVWER VOLTAGE: 04.55V
U3E SPEED MODE: H3 450MHZ
Spare Size : [a3g Bus Width : Ih R R R e
H - H -
2 its o o o o o o o o o o o o o R o o o
Hages per Block @ [13g - PIN CONFIGURATICH : IONFI <TD -l MAND CONFIG RESULT
o o o o o o o o o o o o o R o o o
EljocksPer#CE (Die): |z207s vl PACEAGE : ITSOP48 vl PageSize : 8192
) Sparelize : 436
HCEn (Die) 1 vl Internal ECC : IDisable vl Pages Per Block : 128
X X Elocks Size : 102Z4KE + 54KEE
#REn Pins 1 -I Dewvice ID @ EC Fi Total Blocks : 2076

Device Size @ EGE + 110HE
Bus Width : &
nCE# Pin @ 1
nRE# PIN : 1 4

View Config Resault 3

—4. File name / Path / Block Assi 1

4

Data access method: 0 Single File Mode ,4ll Datas

(7 Single File,Partitions Mode

Calcu. CRC3E |
1
- o -]
Block @F|Ie.| =

Mote: click the up and down arrows to browse the
data of the previous block or the nesxt block

7 Multiple Files and Partitions

Block 0 Cptions | Device.Info

W Check ID \

[ swuto SM_MUKM
Addr Fange: & ALL

Unique ID

~Options 1C Config Informaton
[¥ Pin Detect
[ Erase before
[ werify after
[ Skip Blark

[ Blank Check

C Sect

Auto Identi. (ONFI) I

Ox | 00000000 -* | 00000000

| |
0000 0000 Y

Ready Default Programmer (1) : EGecu TS56

1.  Vérifier I'option [personnaliser le réglage]
2. Parametre de valeur de consigne selon la fiche technique du CI

3. Cliquez sur [View Config Result] et vous pouvez voir le résultat final dans la colonne d'information de droite [4].

10.3.3 Ajouter ala liste des utilisateurs
=+ .on

Une fois les parameétres définis, ajoutez une nouvelle liste de la méme maniére que précédemment, cliquez sur le bouton[ADD]
dans la barre d'outils pour accéder a la boite de dialogue ADD NEW IC, comme ci-dessous :
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ADD MEW IC

User-defined IC list

Mz7C125L BDIPZS 5G3_THONSO

¥M25QH3ZB BS0ICH ¥HC

Mz7C1284 BDIPZE 3GS_THOMSO Package : | T50P43
K9GAGOBUDE RTSOP4S SANSUNG

MernotkySize |1 GE

Supported by | XGecu TS6 f TLBSEI Plus

ey

Model : | KoGAGIELIOE
Manufacture I SAMSUMNG
Device 1D : I EC D584 72
Userhlame BLi
Maote
Note : Multiple choice with CTRL ar SHIFT Key save odfy | addriew |

Back |
Apply Delete | Impork Export Share |

Tapez respectivement le nom du Cl, le fabricant et I'lD du dispositif. Et cliquez sur [Add New] pour ajouter a la liste.

Double-cliquez sur le modele ajouté, vous pouvez programmer le Cl. Si la lecture/écriture est normale, cela signifie que I'ajout est

correct.

10.4Part des importations et des exportations

® Pour les puces personnalisées, I'utilisateur peut exporter la base de données pour la partager. Il suffit d'envoyer le fichier
de données exporté a un tiers, qui utilise la fonction d'importation pour importer la liste.
®  Exportation des données, utilisez la touche CTRL ou SHIFT + le bouton gauche de la souris pour effectuer une sélection

multiple et exporter plusieurs puces en méme temps. L'extension du fichier exporté est xxx.ULI.
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10.5Les puces les plus utilisées

Pour les puces couramment utilisées, il existe une liste déroulante des 10 derniéres puces a droite du [bouton Select IC] :

ER xgpro w1075
File(F) Select|IC{%) Project(F) Device(D) Tools(v) He

- o
@ oan [l save Emm ﬁm[""']c]-[El:I{ EE%LMH{ @UERIF‘I i

Select IC
KOF1GOEUOM @TS0P4E
SAMEUNG KOF1 GOEUOM @TSOP4S
ESMT FSOL2G81A(Z048+128) @VFE GAG3
WINEOND W250326Y @50ICE
AMD AMZ7C128  @DIP28
MICRON MTZ9F1 G0 AR AFDWE (<4)(NWE72) @PDFNS
MICROMN MT20F1 GOBABAEAWP  @TSOP4S
INTEL RC28F512P30EF @EGAGS —L|
AUTOD AUTO EMMC{SEP) 1B 1.8V ({recommend)
AUTOD AUTO EMMC_ 8B 1.80 @BGA153(recommend) —LI
ATMEL ATMEGAT 64 @DIP40 —;|
--Recent 10 -- —,|

Si elle n'est pas suffisante pour étre utilisée, vous pouvez

I'ajouter a cette liste personnalisée. Méthode de sélection :

Aprés avoir sélectionné le Cl, cliquez directement sur le bouton [+ADD] dans la barre d'outils, sans modifier le contenu, ajoutez-le
directement a la liste personnalisée. La fois suivante, l'utilisateur peut sélectionner le Cl dans la liste personnalisée. L'utilisateur

peut sélectionner le modele de CI plus rapidement.
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T56/TL866II

1. Annexe

11.1Avis de non-responsabilité

(1) Les produits qui ont été réparés, modifiés par une organisation ou un individu non officiellement autorisé par
nous ne sont pas couverts par la garantie.
(2) Le socle ZIF du produit et les autres dommages d'origine humaine ne sont pas couverts par la garantie.

(3) Responsabilité solidaire et étendue causée par une panne de matériel ou un défaut de logiciel.

Déclarations spéciales

En raison de la variété des puces prises en charge par le programmateur et de la complexité du systéeme logiciel, les erreurs ou
les défauts sont inévitables. En cas de production de masse, en particulier pour les puces a programmation unique OTP, vous
devez vous assurer que la programmation est correcte avant la production de masse. Nous ne sommes pas responsables des
pertes d'expansion collatérale dues a une défaillance du matériel ou a des défauts du logiciel. Si vous trouvez des problémes ou si

vous avez des avis précieux sur nos produits, veuillez nous contacter.

11.2 Garantie

Dans un délai d'un an a compter de la date d'achat, s'il y a une défaillance pendant les opérations normales, peut réparer
gratuitement.

11.3 Nous contacter

Le logiciel étant constamment mis & jour, le contenu du manuel est donné a titre indicatif et dépend de I'application du
produit. La derniére version du logiciel peut étre téléchargée sur http://www.xgecu.com/en.

Nom : Haikou Xingong Electronic Co.,Ltd.

Adresse : 4th Floor, Jingrun Hotel, No.80, Qiuhai Avenue
West, Haikou, Hainan Province, China, Postal Code : 570311
EMIAL : 532007590@QQ.com

TEL : 0898-68681816

11.4 FAQ (Foire aux questions)

1) Dispositif indisponible ou erreur

C'est généralement parce que le pilote USB n'est pas installé, ou que le pilote est interdit par un logiciel antivirus, a ce moment-la, le
voyant RUN du programmateur USB clignote rapidement.

Solution : Reportez-vous a la section 2.1 et réinstallez le logiciel d'application.
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E?E'ﬂ:b%@%rs de la mise a jour du firmware, impossible de rafraichir

Ce probléme est généralement da a I'utilisation d'un hub USB. Veuillez ne pas utiliser de concentrateur externe lors du
rafraichissement. Connectez directement le programmateur au port USB de votre ordinateur pour le rafraichir. Redémarrez
I'ordinateur pour le tester. Si le probléme n'est toujours pas résolu, essayez d'effectuer I'opération de rafraichissement sur un autre

ordinateur.
3) Mauvais contact de la broche

Situation 1 : Les vieilles puces ont souvent des pointes de mauvais contact avec les broches, il faut les

manipuler avec précaution. Situation 2 : Si vous utilisez un adaptateur, veuillez utiliser un multimetre pour

mesurer si les broches de I'adaptateur sont normales.

Situation 3 : Les broches individuelles des puces individuelles peuvent ne pas prendre en charge la vérification des contacts de
broches. Dans ce cas, vous pouvez temporairement décocher I'option <Détection des broches> dans le coin inférieur gauche de
l'interface principale.

Remarque : la détection de la broche ne peut que vérifier si la broche est allumée, elle ne peut pas vérifier la résistance du contact.
Si la résistance de contact est trop importante, notamment pour les puces NAND a haute vitesse, cela entrainera également des
erreurs de fonctionnement. Veillez donc a nettoyer I'adaptateur, et ne faites pas facilement confiance a une connexion de type

clip.

Remarque : La détection de broche ne peut que vérifier si la broche est activée, mais ne peut pas détecter la résistance de contact.
Si la résistance de contact est trop importante, en particulier pour les puces NAND a haute vitesse, elle provoquera également des
erreurs de fonctionnement. Assurez-vous donc de nettoyer I'adaptateur et ne faites pas facilement confiance a une connexion de
type clip. Apres le serrage, tordez fortement l'adaptateur de maniére a ce qu'il y ait un petit glissement par friction entre les feuilles de

cuivre de la douille ZIF et les tétes de broches ou entre les broches du circuit intégré, afin d'établir un bon contact.
4) Erreur de vérification de I'ID

De nombreuses puces possedent une marque d'identification interne de la puce (Identification). Le contenu comporte
généralement deux octets ou plus. Le premier octet est généralement I'ID du fabricant, suivi du type ou de la capacité de la puce.
Chaque puce a un identifiant différent et la fonction de cette option est d'empécher l'insertion de puces incorrectes. Cette option
permet de vérifier I''D de la puce avant la lecture ou I'écriture. S'il est correct, continuez. Si I'ID est incorrect, abandonnez. Cette
fonction est facultative. L'option est cochée par défaut.

Pour le méme type de puce, différents fabricants peuvent programmer de la méme maniere. Pour les puces non prises en
Pehigieetiurs| pagiesirinjrsacentsdiedtmiherdfndrtatompsyicaasedtie ieasupadad viniagasiadamse: Are Tanmns pour
'0piipRoEAIaekdDP slok gfie dRveehenrdaant interace priogiaaensingadstmesreur de vérification de I''D apparaitra.

I'option <Check ID>.

5) Programmation pour les puces de la série 27C Tension VPP 21V ou 25V

Le T56 supporte directement jusqu'a 25V.

TL866Il ne supporte que la tension de programmation VPP jusqu'a 18V. Pour les anciennes ROM de la série 27C, les puces avec
une tension VPP de 21V et 25V ne sont plus supportées en écriture, mais peuvent étre lues. Si vous les utilisez, vous pouvez les
remplacer par des puces du méme type dont la tension de programmation est de 13V ou 12V. Par exemple, la puce 27C32, sa
tension de programmation est de 21V ou 13V. La puce peut étre remplacée directement.

Veuillez ne pas utiliser d'alimentation externe pour augmenter la tension afin de forcer la programmation. Lorsque la puce est
endommagée, la haute tension de 21V/25V peut revenir dans le programmateur et il y aura des dommages matériels.
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